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(Gesetzgebungsakte)

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EU) 2023/1781 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 13. September 2023

zur Schaffung eines Rahmens fiir Manahmen zur Stirkung des europiischen Halbleiter-Okosystems
und zur Anderung der Verordnung (EU) 2021/694 (Chip-Gesetz)

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag tiber die Arbeitsweise der Europdischen Union, insbesondere auf Artikel 173 Absatz 3 und
Artikel 114,

auf Vorschlag der Europiischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
nach Stellungnahme des Europdischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1),
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (%),

gemifl dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (),

in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1)  Halbleiter sind ein zentraler Baustein aller digitalen Gerate sowie des digitalen Wandels der Union, von Smartphones
und Autos iiber kritische Anwendungen und Infrastrukturen in den Bereichen Gesundheit, Energie, Kommunikation
und Automatisierung bis hin zu den meisten anderen Industriesektoren. Da Halbleiter fiir die digitale Wirtschaft von
zentraler Bedeutung sind, sind sie eine wichtige Triebfeder fiir den Ubergang zur Nachhaltigkeit und zu einer griinen
Wirtschaft und tragen somit zu den Zielen in der Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem Titel
,Der Europiische Griine Deal” bei. Halbleiter sind fiir das Funktionieren der heutigen Wirtschaft und der Gesellschaft
sowie der Verteidigung und Sicherheit von entscheidender Bedeutung — gleichwohl ist es in der Union zu
beispiellosen Storungen der Versorgung mit ihnen gekommen, die erhebliche Folgen haben. Die derzeitigen
Storungen haben in dieser Hinsicht langfristige Schwachstellen zutage treten lassen, insbesondere eine starke
Abhingigkeit von Drittlindern bei der Fertigung und dem Entwurf von Chips. Die Mitgliedstaaten tragen die
Hauptverantwortung dafiir, eine starke industrielle, wettbewerbsfahige und nachhaltige Basis in der Union zu
erhalten, die Innovation in allen Bereichen der Chipindustrie fordert.

(2)  Es sollte ein Rahmen fiir die Stirkung der Resilienz der Union im Bereich der Halbleitertechnologien geschaffen
werden, durch den zum einen das Halbleiter-Okosystem der Union durch die Verringerung von Abhéngigkeiten
gestirkt wird, die digitale Souveranitit verbessert wird, Investitionen stimuliert und das Vermogen, die Sicherheit,
die Anpassungsfihigkeit und die Resilienz der Halbleiter-Lieferkette der Union gestirkt werden und zum anderen
die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, der Kommission und den internationalen strategischen Partnern
intensiviert wird.

(") ABL C 365 vom 23.9.2022, S. 34.
() ABL C 498 vom 30.12.2022, S. 94.

() Standpunkt des Europdischen Parlaments vom 11. Juli 2023 (noch nicht im Amtsblatt veroffentlicht) und Beschluss des Rates vom
25. Juli 2023.
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(3)  Mit diesem Rahmen werden zwei allgemeine Ziele verfolgt. Das erste Ziel besteht darin, die notwendigen
Voraussetzungen fiir die Wettbewerbs- und Innovationskapazitit der Union sicherzustellen und die Anpassung der
Industrie an strukturelle Verdnderungen sicherzustellen, die sich aus schnellen Innovationszyklen und Nachhaltig-
keitserfordernissen ~ergeben, sowie das unionsweite Halbleiter-Okosystem mit gebiindeltem Wissen,
Fachkenntnissen und Ressourcen sowie gemeinsamen Stirken zu verbessern. Das zweite Ziel, das eigenstindig ist
und das erste Ziel erginzt, besteht darin, das Funktionieren des Binnenmarkts zu verbessern, indem ein einheitlicher
Unionsrechtsrahmen zur Erhohung der langfristigen Resilienz der Union sowie ihrer Innovationsfihigkeit und
Fahigkeit zur Schaffung von Versorgungssicherheit im Bereich der Halbleitertechnologien festgelegt wird, um die
Robustheit gegeniiber Storungen zu erhéhen.

(4)  Im Einklang mit Artikel 173 Absatz 3 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europaischen Union (AEUV) miissen
Mafnahmen zum Kapazititsaufbau und zur Stirkung des Halbleiter-Okosystems der Union ergriffen werden. Mit
diesen Mafinahmen sollte keine Harmonisierung nationaler Rechts- und Verwaltungsvorschriften verbunden sein.
Die Union sollte in dieser Hinsicht die Wettbewerbsfihigkeit und Resilienz der technologischen und industriellen
Basis fiir Halbleiter erhéhen und gleichzeitig die Innovationskapazitit des Halbleiter-Okosystems in der gesamten
Union stirken, die Abhingigkeit von einigen wenigen Unternehmen in Drittlindern und von einigen wenigen
geographischen Gebieten verringern und ihre Kapazitit zum Entwurf und zur Herstellung, zum Packaging, zur
Wiederverwendung und zum Recycling fortschrittlicher Halbleiter stirken. Die mit dieser Verordnung eingerichtete
Initiative ,Chips fur Europa“ (im Folgenden ,Initiative) sollte diese Ziele unterstiitzen, indem die Kluft zwischen
dem fortschrittlichen Forschungs- und Innovationsvermdgen der Union einerseits und seiner nachhaltigen
industriellen Nutzung andererseits iiberbriickt wird. Die Initiative sollte den Kapazititsaufbau unterstiitzen, um
Entwurf, Produktion und Systemintegration in Bezug auf Halbleitertechnologien der nichsten Generation zu
ermoglichen, und die Zusammenarbeit zwischen wichtigen Akteuren in der gesamten Union verbessern, um die
Halbleiter-Liefer- und -Wertschopfungsketten in der Union zu stirken, wichtige Industriesektoren zu unterstiitzen
und neue Markte zu schaffen.

(5)  Da Halbleiter iiberall verwendet werden, haben sich die jiingsten Engpisse entweder direkt oder indirekt negativ auf
Unternehmen in der gesamten Union ausgewirkt und starke wirtschaftliche Folgen nach sich gezogen. Die
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen haben zu einem erhohten Bewusstsein der Offentlichkeit und der
Wirtschaftsakteure gefithrt und Druck auf die Mitgliedstaaten ausgeiibt, die strategischen Abhingigkeiten in Bezug
auf Halbleiter anzugehen. Zugleich ist der Halbleitersektor durch Interdependenzen entlang der Wertschopfungskette
gekennzeichnet, wobei keine einzelne Region alle Stufen der Wertschopfungskette dominiert. Dieser grenziiber-
schreitende Charakter wird dadurch noch deutlicher, dass Halbleiterprodukte eine Grundlage fiir nachgelagerte
Industrien sind. Wiahrend die Halbleiterfertigung in einigen Regionen konzentriert sein mag, sind die
Nutzerindustrien iiber die gesamte Union verteilt. Vor diesem Hintergrund kénnen die Versorgungssicherheit mit
Halbleitern und die Resilienz des Halbleiter-Okosystems am besten durch Harmonisierungsrecht der Union auf der
Grundlage des Artikels 114 AEUV verbessert werden. Es bedarf eines einheitlichen, kohidrenten Rechtsrahmens zur
Harmonisierung bestimmter Bedingungen fiir Akteure zur Durchfithrung spezifischer Projekte, die zur Versorgungs-
sicherheit und Resilienz des Halbleiter-Okosystems der Union beitragen. Dariiber hinaus sollte ein koordinierter
Mechanismus fiir die Uberwachung, strategische Kartierung, Krisenpravention und -reaktion eingerichtet werden,
um Versorgungsengpissen entgegenzuwirken und Hindernisse fur die Einheit des Binnenmarkts zu verhindern,
wobei eine unterschiedliche Reaktion der Mitgliedstaaten zu vermeiden ist.

(6)  Die Verbesserung der kritischen Infrastruktur und der Sicherheit der Union sowie ihrer technologischen
Fithrungsrolle erfordert sowohl hochmoderne als auch ausgereifte Halbleiter, insbesondere um strategische
Branchen zukunftssicher zu machen.

(7)  Die Verwirklichung dieser Ziele sollte durch einen Governance-Mechanismus unterstiitzt werden. Durch diese
Verordnung sollte auf Unionsebene ein Europiisches Halbleitergremium eingerichtet werden, das sich aus
Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt und in dem die Kommission den Vorsitz fithrt, um eine reibungslose,
wirksame und harmonisierte Durchfihrung der vorliegenden Verordnung, die Zusammenarbeit und den
Informationsaustausch zu erleichtern. Das Europdische Halbleitergremium sollte die Kommission in bestimmten
Fragen beraten und unterstiitzen, unter anderem bei der einheitlichen Durchfilhrung dieser Verordnung, der
Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und dem Informationsaustausch zu
Angelegenheiten im Zusammenhang mit dieser Verordnung. Das Europiische Halbleitergremium sollte die
Kommission auch zur internationalen Zusammenarbeit im Zusammenhang mit Halbleitern beraten. Das
Europiische Halbleitergremium sollte fiir seine im Rahmen der einzelnen Kapitel dieser Verordnung vorgesehenen
Aufgaben gesonderte Sitzungen abhalten. Die einzelnen Sitzungen konnen unterschiedliche Zusammensetzungen
der hochrangigen Vertreter umfassen, und die Kommission kann Untergruppen einsetzen.
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(8)  Angesichts des globalisierten Charakters der Halbleiter-Lieferkette ist die internationale Zusammenarbeit mit
Drittlindern ein wichtiges Element, um das Halbleiter-Okosystem der Union resilient zu machen. Die im Rahmen
dieser Verordnung ergriffenen Maflnahmen sollten die Union auch in die Lage versetzen, als Exzellenzzentrum eine
starkere Rolle in einem besser funktionierenden globalen, durch gegenseitige Abhdngigkeiten gepragten Halbleiter-
Okosystem zu spielen. Zu diesem Zweck sollte das Europdische Halbleitergremium die Kommission in Fragen der
Koordinierung dieser Bemithungen und der Verstirkung der Zusammenarbeit entlang der globalen Halbleiter-
Wertschopfungskette zwischen der Union und Drittlindern beraten und dabei gegebenenfalls die Standpunkte der
Industrieallianz fiir Prozessoren und Halbleitertechnologien sowie anderer Interessentrager beriicksichtigen.

(9)  Im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen und geltenden verfahrensrechtlichen Vorschriften konnten die
Union und die Mitgliedstaaten — auch auf diplomatischer Ebene — mit internationalen strategischen Partnern, die
sich einen Vorsprung in der Halbleiterindustrie verschafft haben, zusammenarbeiten, um nach Losungen zu suchen,
mit denen die Versorgungssicherheit gestarkt und zukiinftig Stérungen der Halbleiter-Lieferkette, beispielsweise
aufgrund von Ausfuhrbeschrankungen in Drittlindern, behoben werden kénnen und die Verfiigbarkeit von
Rohstoffen und Zwischenprodukten ermittelt werden kann. Dies kann bei Bedarf auch eine Koordinierung in
einschlidgigen internationalen Foren, der Abschluss von Investitions- und Handelsabkommen oder andere
diplomatische Bemithungen im Einklang mit den geltenden verfahrensrechtlichen Vorschriften oder die
Zusammenarbeit mit einschldgigen Interessentrigern umfassen.

(10) Um auf der Verpflichtung zur Deckung des Arbeitskriftebedarfs in der gesamten Halbleiter-Lieferkette aufzubauen,
sollte die Kommission fiir Synergien mit bestehenden Unionsprogrammen sorgen und die Mitgliedstaaten bei der
Schaffung von Initiativen, die zum Austausch von akademischem Wissen mit internationalen strategischen Partnern
beitragen, unterstiitzen und bestérken.

(11) Esist ein klares Ziel der Union, die internationale Zusammenarbeit und den Wissensaustausch zu férdern, und zwar
auf der Grundlage der Interessen der Union, des beiderseitigen Nutzens, internationaler Verpflichtungen und —
soweit moglich — der Gegenseitigkeit. Dennoch konnten die Sicherheitsinteressen der Union durch die Verletzung
von Rechten des geistigen Eigentums, die unbefugte Offenlegung von Geschiftsgeheimnissen oder die Preisgabe
sensibler aufkommender Technologien im Halbleitersektor beeintrichtigt werden. Vor diesem Hintergrund priift die
Kommission konkrete Vorschlage zur Stiarkung der Rahmen fiir Investitionspriifung und fur Ausfuhrkontrollen der
Union. Dariiber hinaus sollten die Union und die Mitgliedstaaten mit strategischen Partnern zusammenarbeiten, um
die gemeinsame technologische und industrielle Fithrungsposition im Einklang mit den geltenden verfahrens-
rechtlichen Vorschriften zu stirken.

(12) Kennzeichnend fiir den Halbleitersektor sind die sehr hohen Entwicklungs- und Innovationskosten sowie die sehr
hohen Kosten fiir die Errichtung modernster Anlagen fir die Priifung und Validierung zur Unterstiitzung der
industriellen Produktion. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Wettbewerbs- und Innovationskapazitit der
Unionsindustrie sowie auf die Versorgungssicherheit und die Resilienz des Halbleiter-Okosystems der Union.
Angesichts der Lehren aus den jiingsten Engpédssen in der Union und weltweit sowie der raschen Entwicklung der
technologischen Herausforderungen und der Innovationszyklen, die Auswirkungen auf die Halbleiter-Wertschop-
fungskette haben, ist es erforderlich, mittels dieser Initiative die bestehenden Stirken der Union zu festigen und
damit ihre Wettbewerbsfahigkeit, Resilienz sowie ihre Forschungs- und Innovationskapazitit zu erhohen.

(13) Die Mitgliedstaaten tragen die Hauptverantwortung dafiir, eine starke industrielle, wettbewerbsfihige, nachhaltige
und innovative Basis der Union zu erhalten. Gleichwohl machen Art und Umfang der Forschungs- und Innovations-
herausforderungen bei Halbleitern eine Zusammenarbeit auf Unionsebene erforderlich.

(14) Um die Union auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie mit den Forschungs- und Innovationskapazititen
auszustatten, die erforderlich sind, damit ihre Fiihrungsrolle im Bereich der Forschung und Investitionen in die
Industrie auf hochstem Niveau aufrechterhalten werden konnen, und um die derzeitige Kluft zwischen Forschung
und Entwicklung (im Folgenden ,FuE") einerseits und Fertigung andererseits zu iiberbriicken, sollten die Union und
die Mitgliedstaaten ihre Anstrengungen besser koordinieren und gemeinsame Investitionen titigen. Die derzeitigen
Herausforderungen des Halbleiter-Okosystems der Union verlangen das Erreichen umfangreicher Kapazititen und
erfordern eine gemeinsame Anstrengung der Mitgliedstaaten mit Unterstiitzung der Union fiir die Entwicklung und
den Einsatz umfangreicher Kapazititen. Diese gemeinsame Anstrengung umfasst auch die Bereitstellung finanzieller
Ressourcen im Einklang mit dem Ziel der Initiative, die Entwicklung und breite Verfiigbarkeit von Innovationska-
pazititen und umfassenden digitalen Infrastrukturen zu unterstiitzen, wozu auch die virtuelle Entwurfsplattform,
die Pilotanlagen, einschlieflich jener fiir Quantenchips, und die Verbreitung von Kenntnissen, Fertigkeiten und
Kompetenzen zugunsten des gesamten Halbleiter-Okosystems gehdren. Um dies zu verwirklichen, sollten die Union
und die Mitgliedstaaten den Zielen des parallelen griinen und digitalen Wandels Rechnung tragen. In dieser Hinsicht
bieten Halbleitergerdte und -fertigungsprozesse grofle Moglichkeiten bei der Verringerung der Umweltbelastung,
insbesondere der CO,-Belastung, durch die Industrie und tragen so beispielsweise zu den Zielen der Mitteilung der
Kommission vom 14. Juli 2021 mit dem Titel ,,Fit fir 55% auf dem Weg zur Klimaneutralitit — Umsetzung des
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EU-Klimaziels fur 2030 der mit der Verordnung (EU) 2021/241 des Europdischen Parlaments und des Rates (%)
eingerichteten Aufbau- und Resilienzfazilitit und der Mitteilung der Kommission vom 18. Mai 2022 mit dem Titel
,REPowerEU-Plan“ bei. Die Initiative sollte mit allen Bestandteilen und Mafinahmen zu einer moglichst
weitgehenden Ubertragung und Maximierung der Anwendungsvorteile von Halbleitertechnologien fithren, die die
Nachhaltigkeitswende entscheidend vorantreiben und neue Produkte hervorbringen sowie eine effizientere,
wirksame, saubere und dauerhafte Nutzung von Ressourcen bewirken konnen, einschlieflich Energie und
Materialien, die fiir die Herstellung und die Nutzung von Halbleitern iiber den gesamten Lebenszyklus erforderlich
sind.

(15) Zur Verwirklichung ihres allgemeinen Ziels und zur Bewiltigung der Herausforderungen sowohl auf der Angebots-
wie auch auf der Nachfrageseite des derzeitigen Halbleiter-Okosystems sollte die Initiative fiinf operative Ziele
beinhalten. Erstens sollte die Initiative Mafnahmen zum Aufbau einer virtuellen, unionsweit verfiigbaren
Entwurfsplattform unterstiitzen, um die Entwurfskapazitit in der Union zu stirken. Die virtuelle Entwurfsplattform
sollte die Gemeinschaften von Entwurfsbetrieben, Start-ups, KMU und Urhebern und Instrumentenanbietern mit
Forschungs- und Technologieorganisationen zusammenbringen, um auf der Grundlage gemeinsamer Technologie-
entwicklung virtuelle Prototyplosungen bereitzustellen.

(16) Zweitens sollte die Initiative, um die Grundlage fir die Stirkung der Versorgungssicherheit und des Halbleiter-
Okosystems der Union zu schaffen, den Ausbau bestehender und die Entwicklung neuer fortschrittlicher
Pilotanlagen unterstiitzen, um die Entwicklung und Einfithrung von hochmodernen Halbleitertechnologien und von
Halbleitertechnologien der nichsten Generation zu ermdglichen. Die Pilotanlagen sollten der Industrie eine
Moglichkeit bieten, Halbleitertechnologien und Systementwurfskonzepte in den hoheren Technologie-Reifegraden,
d. h. iber Stufe 3 und unter Stufe 8, bei moglichst geringer Umweltbelastung zu testen, zu erproben und zu
validieren. Sind solche Méglichkeiten in der Union nicht gegeben und werden dadurch das Innovationspotenzial
und die globale Wettbewerbsfahigkeit der Union beeintrichtigt, so muss die Union zusammen mit den
Mitgliedstaaten und dem Privatsektor in Pilotanlagen investieren, um den bestehenden Strukturproblemen und dem
Marktversagen entgegenzuwirken.

(17) Drittens sollten zur Beschleunigung der innovativen Entwicklung von Quantenchips und damit verbundenen
Halbleitertechnologien, einschlielich solcher, die auf Halbleitermaterial basieren oder in Photonik integriert sind,
die der Entwicklung des Halbleitersektors dienen, im Rahmen der Initiative auch Mafinahmen in Bezug auf
Entwurfsbibliotheken fiir Quantenchips, Pilotanlagen fiir die Herstellung von Quantenchips sowie Anlagen fiir die
Priifung und Validierung fiir die in den Pilotanlagen hergestellten Quantenchips unterstiitzt werden.

(18) Viertens sollte die Initiative durch den Ausbau bestehender Zentren oder die Schaffung neuer Anlagen den
Mitgliedstaaten die Moglichkeit bieten, mindestens ein Kompetenzzentrum fur Halbleiter in jedem Mitgliedstaat
einzurichten, um den Einsatz von Halbleitertechnologien zu férdern, den Zugang zu Entwurfs- und Pilotanlagen zu
ermdglichen und Qualifikationsdefizite in der gesamten Union zu iiberbriicken. Der Zugang zu offentlich
finanzierter Infrastruktur wie Pilot- und Testanlagen sowie zu den Kompetenzzentren sollte einem breiten Spektrum
von Nutzern offenstehen und sollte groen Unternehmen auf transparente Weise, nichtdiskriminierend und zu
Marktbedingungen (oder auf Kostenbasis zuziiglich einer angemessenen Marge) gewihrt werden, wihrend KMU
und akademische Einrichtungen bevorzugten Zugang oder Preisnachlisse erhalten konnen. Ein solcher Zugang,
auch fiir internationale Forschungs- und Geschiftspartner, kann die gegenseitige Bereicherung weiter fordern sowie
zu einem Zuwachs an Fachkenntnissen und Exzellenz fihren und gleichzeitig zur Kostendeckung beitragen.

(19) Finftens sollte die Kommission in enger Zusammenarbeit mit der Europdischen Investitionsbank-Gruppe und
gemeinsam mit anderen Durchfihrungspartnern wie nationalen Forderbanken und -instituten eine spezielle
Investitionsfazilitat fur Halbleiter einrichten (als Teil der unter dem Begriff ,Chip-Fonds“ zusammengefassten
Investitionsfordertitigkeiten), die sowohl Eigenkapitallosungen als auch Fremdfinanzierungen anbietet,
einschlieSlich einer Mischfinanzierungsfazilitit im Rahmen des durch die Verordnung (EU) 2021/523 des
Europiischen Parlaments und des Rates () eingerichteten Fonds ,InvestEU“. Die Tatigkeiten im Rahmen des ,Chip-
Fonds* sollten die Entwicklung eines dynamischen und resilienten Halbleiter-Okosystems unterstiitzen, indem
Moglichkeiten fur eine bessere Verfiigbarkeit von Mitteln geschaffen werden, um das Wachstum von Start-ups und
KMU sowie Investitionen entlang der gesamten Wertschopfungskette — auch fiir andere Unternehmen der
Halbleiter-Wertschopfungskette — zu unterstiitzen. In dieser Hinsicht sollten insbesondere Unterstiitzung und klare
Leitlinien fiir KMU bereitgestellt werden, um sie beim Antragsverfahren zu unterstiitzen. Es wird erwartet, dass der
Europdische Innovationsrat in dieser Hinsicht weitere gezielte Unterstiitzung in Form von Finanzhilfen und
Beteiligungsinvestitionen zugunsten marktschaffender Innovatoren in Bereichen mit hohem Risiko leisten wird.

(*) Verordnung (EU) 2021/241 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und
Resilienzfazilitdt (ABL L 57 vom 18.2.2021, S. 17).

() Verordnung (EU) 2021/523 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 24. Marz 2021 zur Einrichtung des Programms
JnvestEU“ und zur Anderung der Verordnung (EU) 2015/1017 (ABL. L 107 vom 26.3.2021, S. 30).
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(20) Um die Einschrankungen aufgrund der derzeitigen fragmentierten Bemithungen um offentliche und private

Investitionen zu tiberwinden, die Integration und gegenseitige Bereicherung der laufenden Programme und deren
Investitionsertrage zu begiinstigen sowie zur Verfolgung einer gemeinsamen strategischen Vision der Union in
Bezug auf Halbleiter als Mittel zur Verwirklichung des Ziels der Union und der Mitgliedstaaten, eine fithrende Rolle
in der digitalen Wirtschaft zu spielen, sollte die Initiative eine bessere Koordinierung und engere Synergien
zwischen den bestehenden Finanzierungsprogrammen auf Unions- und auf nationaler Ebene, eine bessere
Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Industrie und wichtigen Interessentrdgern des Privatsektors sowie
zusitzliche gemeinsame Investitionen mit den Mitgliedstaaten erleichtern. Die Initiative ist so konzipiert, dass bei
ihrer Umsetzung Ressourcen der Union, der Mitgliedstaaten und von an den bestehenden Unionsprogrammen
beteiligten Drittlindern sowie des Privatsektors gebiindelt werden. Der Erfolg der Initiative kann daher nur auf
gemeinsamen Anstrengungen der Mitgliedstaaten und der Union aufbauen, um sowohl die betrichtlichen
Kapitalkosten mitzutragen als auch die breite Verfugbarkeit von Ressourcen fiir virtuellen Entwurf, Tests und
Pilotprojekte sowie die Verbreitung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen zu unterstiitzen. Angesichts
des besonderen Charakters der betreffenden Mafinahmen sollten die Ziele der Initiative, insbesondere die Tatigkeiten
im Rahmen des ,Chip-Fonds®, gegebenenfalls auch durch eine Mischfinanzierungsfazilitit im Rahmen des Fonds
LInvestEU unterstiitzt werden.

(21) Die Unterstiitzung im Rahmen der Initiative sollte genutzt werden, um Marktversagen oder suboptimale

Investitionsbedingungen infolge der hohen Kapitalintensitit, des hohen Risikos und der komplexen Struktur des
Halbleiter-Okosystems auf verhiltnisméfige, kosteneffiziente Weise auszugleichen, wobei die MaRnahmen weder
private Finanzierung duplizieren oder verdringen noch den Wettbewerb im Binnenmarkt verfalschen sollten. Die
Mafnahmen sollten einen klaren Mehrwert in der gesamten Union aufweisen.

(22) Mit der Umsetzung der Initiative sollte primir das Gemeinsame Unternehmen fiir Chips betraut werden, das mit der

Verordnung (EU) 2021/2085 des Rates () (im Folgenden ,Gemeinsames Unternehmen fiir Chips*) gegriindet wurde.

(23) Die Initiative sollte auf der soliden Kenntnisgrundlage aufbauen und Synergien mit Mafnahmen stirken, die derzeit

von der Union und den Mitgliedstaaten durch Programme sowie durch Forschungs- und Innovationsmaffnahmen
im Bereich der Halbleiter und der Entwicklung von Teilen der Lieferkette unterstiitzt werden, insbesondere das mit
der Verordnung (EU) 2021/695 des Europdischen Parlaments und des Rates (') eingerichtete Rahmenprogramm fiir
Forschung und Innovation ,Horizont Europa“ (im Folgenden ,Horizont Europa“) und das mit der Verordnung
(EU) 2021/694 des Europdischen Parlaments und des Rates () aufgestellte Programm ,Digitales Europa“, mit dem
Ziel, die Union bis 2030 als weltweiten Akteur auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie und ihrer Anwendungen
zu stirken und im Einklang mit der Mitteilung der Kommission vom 9. Marz 2021 mit dem Titel ,Digitaler
Kompass 2030: der europiische Weg in die digitale Dekade ihren globalen Anteil an der Fertigung zu steigern.
Ferner werden voraussichtlich private Investitionen zur Erginzung der Mittel der Initiative mobilisiert, um zum
Erreichen der Ziele der Initiative beizutragen. Ergidnzend zu diesen Titigkeiten gibe es im Rahmen der Initiative
auch eine enge Zusammenarbeit mit weiteren einschldgigen Interessentrigern, unter anderem der Industrieallianz
fiir Prozessoren und Halbleitertechnologien.

(24) Um Synergien zwischen den Programmen der Union und der Mitgliedstaaten zu ermdglichen, sollte gemif

Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe k und Artikel 137 Buchstabe aa der Verordnung (EU) 2021/2085 bei den
Arbeitsprogrammen des Gemeinsamen Unternehmens fiir Chips im Rahmen der Initiative deutlich zwischen
Mafinahmen zur Unterstiitzung von Forschung und Innovation im Halbleiterbereich und MaRnahmen zur
Entwicklung von Teilen der Lieferkette unterschieden werden, damit eine angemessene Beteiligung offentlicher und
privater Einrichtungen gewihrleistet ist.

(25) Um bestimmte Mafinahmen, die durch die Initiative unterstiitzt werden, leichter durchfiithren zu konnen, wie etwa

()

die virtuelle Entwurfsplattform oder Pilotanlagen, muss ein neues Rechtsinstrument, das Konsortium fur eine
europdische Chip-Infrastruktur (ECIC), als Moglichkeit vorgesehen werden. Das ECIC sollte Rechtspersonlichkeit
erhalten. Dies bedeutet, dass Finanzierungen einzelner Mafinahmen im Rahmen der Initiative vom ECIC selbst und
nicht von den einzelnen Einrichtungen, die ihm angehéren, beantragt werden konnen. Gemif Artikel 134 Absatz 3
der Verordnung (EU) 2021/2085 stehen die Aufforderungen zur Einreichung von Vorschldgen im Rahmen des
Arbeitsprogramms der Initiative jedoch verschiedenen rechtlichen Formen der Zusammenarbeit und anderen
Teilnehmern offen, und die Auswahl der Vorschlége fiir eine Finanzierung erfolgt nicht aufgrund einer bestimmten
Rechtsform der Zusammenarbeit. Hauptziel des ECIC sollte es sein, eine wirksame und strukturierte
Zusammenarbeit zwischen Rechtstrigern, einschliefSlich Forschungs- und Technologieorganisationen, Industrie und

Verordnung (EU) 2021/2085 des Rates vom 19. November 2021 zur Griindung der gemeinsamen Unternehmen im Rahmen von
,Horizont Europa“ und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 219/2007, (EU) Nr. 557/2014, (EU) Nr. 558/2014, (EU)
Nr. 559/2014, (EU) Nr. 560/2014, (EU) Nr. 561/2014 und (EU) Nr. 642/2014 (ABL. L 427 vom 30.11.2021, S. 17).

Verordnung (EU) 2021/695 des Européischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021 zur Einrichtung von ,Horizont Europa*“,
dem Rahmenprogramm fiir Forschung und Innovation, sowie iiber dessen Regeln fiir die Beteiligung und die Verbreitung der
Ergebnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1290/2013 und (EU) Nr. 1291/2013 (ABL. L 170 vom 12.5.2021, S. 1).
Verordnung (EU) 2021/694 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2021 zur Aufstellung des Programms , Digitales
Europa“ und zur Authebung des Beschlusses (EU) 2015/2240 (ABL L 166 vom 11.5.2021, S. 1).
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Mitgliedstaaten, zu férdern. Das ECIC sollte aus mindestens drei Mitgliedern bestehen, namlich aus Mitgliedstaaten
oder offentlichen oder privaten Rechtstragern aus mindestens drei Mitgliedstaaten oder einer Kombination davon,
um eine breite Vertretung aus der gesamten Union zu erreichen. Aufgrund seiner Rechtspersonlichkeit wiirde ein
ECIC bei der Festlegung seiner Mitgliedschaft, Governance, Finanzierung, Haushaltsbelange, Regelungen fiir die
jeweiligen Finanz- und Sachbeitrige seiner Mitglieder sowie Koordinierung, Verwaltung des geistigen Eigentums und
Arbeitsweise iiber ausreichende Autonomie verfiigen. Die Mitglieder des ECIC sollten bei der Festlegung des
anwendbaren Rechts, des satzungsgemifen Sitzes und der Stimmrechte iiber volle Flexibilitit verfiigen konnen. Die
Auswahl der 6ffentlichen und privaten Rechtstriger, die den Arbeitsplan des ECIC umsetzen, sollte fair, transparent
und offen sein. Um einen fairen und gleichberechtigten Zugang zur Teilnahme zu gewdhrleisten, sollte ein ECIC
wihrend seiner gesamten Lebensdauer neuen Mitgliedern, namlich Mitgliedstaaten oder 6ffentlichen oder privaten
Rechtstrigern, offenstehen. Insbesondere sollten Mitgliedstaaten einem ECIC jederzeit als Vollmitglieder oder
Beobachter beitreten konnen, wihrend andere offentliche oder private Rechtstrdger jederzeit zu fairen und
angemessenen Bedingungen, die in der Satzung des ECIC festgelegt sind, beitreten konnen sollten. Der Rat der
offentlichen Korperschaften des gemeinsamen Unternehmens fiir Chips sollte die Offenheit eines ECIC iiberpriifen
und erforderlichenfalls bestimmte Abhilfemanahmen empfehlen konnen. Die Einrichtung eines ECIC sollte keine
tatsdchliche Griindung einer neuen Unionseinrichtung beinhalten. Vielmehr sollte die Liicke im Unionsinstru-
mentarium geschlossen werden, damit Finanzmittel aus den Mitgliedstaaten, Unionshaushaltsmittel und private
Investitionen zur Durchfithrung spezifischer Mafinahmen, die durch die Initiative unterstiitzt werden, miteinander
kombiniert werden konnen. Die Kommission sollte kein Mitglied des ECIC sein.

(26) Ein ECIC, zu dessen Mitgliedern keine privaten Einrichtungen gehoren, ist als internationale Einrichtung im Sinne
des Artikels 143 Absatz 1 Buchstabe g und des Artikels 151 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2006/112/EG des
Rates () und als internationale Einrichtung im Sinne des Artikels 11 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie
(EU) 2020/262 des Rates (*%) anzuerkennen. Ein ECIC, zu dessen Mitgliedern auch private Einrichtungen gehoren,
sollte nicht als eine internationale Einrichtung oder eine internationale Organisation anerkannt werden.

(27) Die FuE in der Union ist zunehmend Praktiken ausgesetzt, die auf die Entwendung von vertraulichen Informationen,
Geschiftsgeheimnissen und geschiitzten Daten abzielen, wie etwa Diebstahl geistigen Eigentums, erzwungene
Technologietransfers und Wirtschaftsspionage. Um negative Auswirkungen auf die Interessen der Union und die
Ziele der Initiative zu verhindern, muss ein Ansatz verfolgt werden, der den Schutz des Zugangs zu sensiblen
Informationen oder Ergebnissen — einschliefSlich Daten und Fachkenntnissen — und deren Nutzung, die Sicherheit
und die Ubertragung des Figentums an Ergebnissen sowie durch Rechte des geistigen Eigentums geschiitzte Inhalte,
die in Verbindung mit von der Initiative unterstiitzten Titigkeiten oder als Ergebnis davon generiert werden,
sicherstellt. Um diesen Schutz zu gewihrleisten, sollten alle durch die Initiative unterstiitzten und aus den
Programmen ,Horizont Europa“ und ,Digitales Europa“ finanzierten Manahmen den einschlidgigen Bestimmungen
dieser Programme entsprechen, zum Bespiel in Bezug auf die Teilnahme von Einrichtungen mit Sitz in mit dem
Programm assoziierten Drittlindern, Finanzhilfevereinbarungen, Eigentum und Schutzrechte, Sicherheit, Nutzung
und Verbreitung, Ubertragung und Lizenzierung sowie Zugangsrechte. Bei der Durchfithrung dieser Programme
konnen bestimmte Bestimmungen festgelegt werden, insbesondere in Bezug auf die Beschrinkungen von
Ubertragungen und Lizenzierungen gemdf Artikel 40 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2021/695 und auf die
Beschrinkung der Teilnahme von Rechtstragern mit Sitz in bestimmten assoziierten oder sonstigen Drittlindern
aufgrund von strategischen Vermogenswerten, Interessen, der Autonomie oder Sicherheitsgriinden der Union und
ihrer Mitgliedstaaten gemafd Artikel 22 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/695 und gemaf$ Artikel 12 Absatz 6
der Verordnung (EU) 2021/694. Dariiber hinaus sollten die Behandlung sensibler Informationen, die Sicherheit, die
Vertraulichkeit sowie der Schutz von Geschiftsgeheimnissen und von Rechten des geistigen Eigentums den
Rechtsvorschriften der Union, einschlieflich der Richtlinien (EU) 2016/943 (') und 2004[48/EG (*?) des
Européischen Parlaments und des Rates und dem nationalen Recht unterliegen. Die Kommission und die
Mitgliedstaaten konnen Technologietransfers aufgrund von Sicherheitsinteressen der Union und nationalen
Sicherheitsinteressen im Zusammenhang mit Investitionen in Anlagen, die in den Anwendungsbereich dieser
Verordnung fallen, gemif der Verordnung (EU) 2019/452 des Européischen Parlaments und des Rates (*’) schiitzen.

() Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 iiber das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom
11.12.2006, S. 1).

(*) Richtlinie (EU) 2020/262 des Rates vom 19. Dezember 2019 zur Festlegung des allgemeinen Verbrauchsteuersystems (ABL. L 58 vom
27.2.2020, S. 4).

(") Richtlinie (EU) 2016/943 des Européischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 iiber den Schutz vertraulichen Know-hows
und vertraulicher Geschiftsinformationen (Geschiftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und
Offenlegung (ABL. L 157 vom 15.6.2016, S. 1).

(") Richtlinie 2004[48/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen
Eigentums (ABL. L 157 vom 30.4.2004, S. 45).

(") Verordnung (EU) 2019/452 des Européischen Parlaments und des Rates vom 19. Mdrz 2019 zur Schaffung eines Rahmens fiir die
Uberpriifung auslindischer Direktinvestitionen in der Union (ABI. L 79 I vom 21.3.2019, S. 1).
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(28) Um den Zugang zu technischer Expertise zu erleichtern und die Verbreitung von Kenntnissen in der gesamten Union
sowie die Unterstiitzung verschiedener Qualifikationsinitiativen —sicherzustellen, sollte ein Netz von
Kompetenzzentren eingerichtet werden. Zu diesem Zweck sollte das Gemeinsame Unternehmen fiir Chips das
Verfahren fiir die Einrichtung von Kompetenzzentren festlegen, einschlieflich der Auswahlkriterien sowie weiterer
Einzelheiten zur Durchfihrung der in dieser Verordnung genannten Aufgaben und Funktionen. Die
Kompetenzzentren, die das Netz bilden, sollten vom Gemeinsamen Unternehmen fiir Chips ausgewihlt werden und
bei der Festlegung ihrer Organisation, Zusammensetzung und Arbeitsmethoden iiber weitgehende generelle
Autonomie verfiigen. Thre Organisation, Zusammensetzung und Arbeitsmethoden sollten jedoch die Ziele dieser
Verordnung und der Initiative einhalten und zu ihnen beitragen.

(29) Die Kompetenzzentren sollten dazu beitragen, den Vorsprung der Union in der Chipforschung, -entwicklung und
-innovation sowie bei der Entwurfsfahigkeit aufrechtzuerhalten, indem sie sich auf die Forderung von Forschung,
Entwicklung, Innovation und Entwurf konzentrieren und einen Schwerpunkt auf die Fertigung legen. Die Forderung
des Potenzials und der Fihigkeiten von Menschen durch Bildungsmafnahmen in den Bereichen Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) bis zur postdoktoralen Ebene ist fiir die Verwirklichung dieses
Ziels von entscheidender Bedeutung. Insbesondere sollten die Kompetenzzentren Dienstleistungen fiir die
Interessentrdger im Bereich Halbleiter, einschlieflich Start-ups und KMU, erbringen. Beispiele hierfiir sind die
Erleichterung des Zugangs zu Pilotanlagen und zur virtuellen Entwurfsplattform, die Bereitstellung von Schulungen
und Fertigkeitenentwicklung, die Unterstiitzung bei der Suche nach Investoren, die Nutzung vorhandener lokaler
Kompetenzen oder die Kontaktaufnahme zu den einschligigen vertikalen Bereichen. Die Dienstleistungen sollten
offen, transparent und nichtdiskriminierend erbracht werden. Jedes Kompetenzzentrum sollte mit dem
europdischen Netz der Kompetenzzentren fiir Halbleiter verbunden sein, ihm angehoren und als Zugangspunkt zu
anderen Knotenpunkten des Netzes dienen. In diesem Zusammenhang sollten Synergien mit bestehenden dhnlichen
Strukturen wie etwa den durch das Programm ,Digitales Europa“ eingerichteten Europiischen Digitalen
Innovationszentren maximiert werden. So konnten die Mitgliedstaaten beispielsweise ein bestehendes Europiisches
Zentrum fur digitale Innovation mit Schwerpunkt auf Halbleitern fiir die Zwecke der vorliegenden Verordnung als
Kompetenzzentrum benennen, sofern nicht gegen das Verbot der Doppelfinanzierung verstoffen wird.

(30) Der Chipentwurf ist eine entscheidende Fihigkeit, wenn es darum geht, Innovationen und Funktionen in
elektronische Losungen umzusetzen, die an die unterschiedlichen Anwendungen und an die Bediirfnisse der Nutzer
von Halbleitern angepasst sind. Daher steht der Entwurf im Mittelpunkt der Halbleiter-Wertschopfungskette, und
die Unterstiitzung des Ausbaus der Entwurfsfihigkeiten in der Union ist von entscheidender Bedeutung. Um der
Schliisselrolle von Entwurfszentren und ihrem Beitrag zur europiischen Exzellenz im Bereich des fortschrittlichen
Chipentwurfs durch Dienstleistungsangebote oder die Stirkung von Entwurfsfertigkeiten und Entwurfsfahigkeiten
in der Union Rechnung zu tragen, sollte die Kommission ein Giitesiegel ,Exzellenzzentrum fiir Entwurf* verleihen
konnen. Angesichts ihrer Bedeutung fiir die Schaffung eines resilienten Halbleiter-Okosystems sollten
Exzellenzzentren fiir Entwurf als im Offentlichen Interesse liegend betrachtet werden. Um zur Resilienz des
Halbleiter-Okosystems der Union beizutragen, sollten die Mitgliedstaaten Unterstiitzungsmafnahmen in
verhdltnismifiger Weise anwenden konnen, wenn es sich bei diesen Exzellenzzentren fiir Entwurf um KMU
handelt. Die Zustdndigkeit der Kommission im Bereich der staatlichen Beihilfen nach den Artikeln 107 und 108
AEUV bleibt hiervon unberiihrt, soweit einschligig, ebenso wie die Mitteilung der Kommission vom 19. Oktober
2022 mit dem Titel ,Unionsrahmen fiir staatliche Beihilfen zur Forderung von Forschung, Entwicklung und
Innovation“. Der Rahmen fiir staatliche Beihilfen fiir Forschung, Entwicklung und Innovation hat zum Ziel,
Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationstitigkeiten, die aufgrund von Marktversagen ohne Ooffentliche
Forderung nicht ausgeiibt wiirden, zu erleichtern. In diesem Zusammenhang konnten Mitgliedstaaten auf der
Grundlage des Rahmens fiir staatliche Beihilfen fiir Forschung, Entwicklung und Innovation unter bestimmten
Voraussetzungen erforderliche Anreize fiir Unternehmen und Wissenschaftler schaffen, diese wichtigen Tatigkeiten
und Investitionen in diesen Bereich auszufithren. Innerhalb des Rahmens fiir staatliche Beihilfen fir Forschung,
Entwicklung und Innovation konnten fir Beihilfen fiirr FuE-Vorhaben von mittleren Unternehmen Beihilfehochstin-
tensitdten von bis zu 80 % und fiir Vorhaben von kleinen Unternehmen von bis zu 90 % erlaubt sein. Des Weiteren
sollten sich im Rahmen der Initiative eingerichtete Kompetenzzentren mit Schwerpunkt auf dem Entwurf
hochmoderner Chips um die Verleihung des Giitesiegels ,Exzellenzzentrum fuir Entwurf* bewerben kénnen, um
Synergien zu maximieren. Gleichzeitig konnten die Mitgliedstaaten ein ,Exzellenzzentrum fiir Entwurf* als ihr
infrage kommendes Kompetenzzentrum benennen.

(31) Um den Aufbau des erforderlichen Fertigungsvermogens und der entsprechenden Entwurfsfahigkeit zu unterstiitzen
und damit die Versorgungssicherheit in der Union sicherzustellen und die Resilienz des Halbleiter-Okosystems der
Union zu stirken, kann eine offentliche Unterstiitzung sinnvoll sein, sofern dies nicht zu Verzerrungen im
Binnenmarkt fihrt. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, bestimmte Bedingungen fiir die Durchfiihrung
spezifischer zur Verwirklichung der Ziele dieser Verordnung beitragender Projekte durch Akteure auf Unionsebene
zu harmonisieren und zwischen zwei Arten von Anlagen zu unterscheiden, nimlich integrierten Produktionsstitten
und offenen EU-Fertigungsbetrieben. Das Unterscheidungsmerkmal fiir die Einstufung als eine der beiden Arten von
Anlagen sollte das Geschdftsmodell sein. Offene EU-Fertigungsbetriebe bieten anderen Unternehmen Produktions-
kapazitit an. Integrierte Produktionsstitten produzieren fiir ihre eigenen kommerziellen Zwecke und kénnten
neben der Fertigung auch andere Stufen der Lieferkette in ihr Geschiftsmodell integrieren, wie etwa Entwurf und
Verkauf der Produkte.
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(32) Integrierte Produktionsstitten und offene EU-Fertigungsbetriebe sollten ein Halbleiterfertigungsvermogen oder das
Vermdogen zur Herstellung von Ausriistung oder Schliisselkomponenten fiir solche Ausriistung, die iiberwiegend in
der Halbleiterfertigung verwendet wird, bieten, das in der Union neuartig ist und zur Versorgungssicherheit und zur
Resilienz des Halbleiter-Okosystems im Binnenmarkt beitrigt. Das Kriterium fiir die Einstufung als ,neuartige
Anlage® ist, dass mit dieser ein innovatives Element in Bezug auf die Fertigungsprozesse oder das Endprodukt in den
Binnenmarkt eingefithrt wird, das auf neuen oder bestehenden Technologieknoten beruhen konnte. Einschldgige
Innovationselemente konnen der Technologieknoten oder das Tragermaterial sein oder in Ansitzen bestehen, die zu
Verbesserungen bei der Rechenleistung oder anderen Leistungsmerkmalen, der Energieeffizienz, dem
Sicherheitsniveau, der Gefahrenabwehr oder der Zuverldssigkeit sowie bei der Integration neuer Funktionen wie
etwa der kiinstlichen Intelligenz (KI), bei der Speicherkapazitit oder anderen Funktionen fithren. Die Integration
verschiedener Prozesse, die zu Effizienzsteigerungen fithren, oder die Automatisierung von Packaging und Montage
sind ebenfalls Beispiele fiir Innovation. In Bezug auf Umweltvorteile konnen innovative Elemente eine
quantifizierbare Verringerung des Energie-, Wasser- oder Chemikalienverbrauchs oder eine Verbesserung der
Recyclingfahigkeit umfassen. Diese Innovationselemente konnten sowohl fiir ausgereifte als auch fiir hochmoderne
Technologieknoten gelten. Eine solche Innovation sollte im Wesentlichen in der Union noch nicht vorhanden oder
konkret geplant sein. Beispielsweise wiirden dhnliche Innovationen in der FuE oder in der Kleinmengenproduktion
eine spidtere Einstufung als ,neuartige Anlage” nicht zwangsldufig ausschlieen. Sowohl die Errichtung einer
neuartigen Anlage als auch die Errichtung einer erheblich modernisierten Anlage kann zur Einstufung als ,neuartige
Anlage* fithren.

(33) Bietet ein offener EU-Fertigungsbetrieb Unternehmen, die vom Betreiber der Anlage unabhingig sind, Produktions-
kapazitit an, so sollte der offene EU-Fertigungsbetrieb eine angemessene und wirksame funktionale Trennung
vornehmen, umsetzen und aufrechterhalten, um einen Austausch vertraulicher Informationen zwischen der
internen und der externen Produktion zu verhindern. Dies sollte fiir alle Informationen gelten, die in der
Entwurfsphase und im Rahmen der Front-End- oder Back-End-Fertigungsprozesse erhalten werden.

(34)  Voraussetzung fiir die Einstufung einer Anlage als integrierte Produktionsstitte oder offener EU-Fertigungsbetrieb
sollte sein, dass die Einrichtung der Anlage mittel- bis langfristig eindeutige positive Auswirkungen mit
Ausstrahlungseffekten tiber das Unternehmen oder den betreffenden Mitgliedstaat hinaus auf die Halbleiter-
Wertschopfungskette der Union im Hinblick darauf, die Versorgungssicherheit und Resilienz des Halbleiter-
Okosystems sicherzustellen und zum parallelen digitalen und gritnen Wandel der Union beizutragen, hat. Fiir die
Einstufung als integrierte Produktionsstitte oder offener EU-Fertigungsbetrieb konnen verschiedene Tatigkeiten in
Betracht gezogen werden, die positive Ausstrahlungseffekte bewirken sollen. Beispiele hierfir sind die Gewdhrung
des Zugangs zu Fertigungsanlagen gegen eine marktiibliche Gebiihr, die Bereitstellung von Process-Design-Kits fiir
kleinere Entwurfsunternehmen oder fiir die virtuelle Entwurfsplattform, die Verbreitung von Ergebnissen ihrer FuE-
Tatigkeiten, die Forschungszusammenarbeit mit europdischen Universititen und Forschungsinstituten, die
Zusammenarbeit mit nationalen Behorden oder Bildungs- und Berufsbildungseinrichtungen, um zur Fertigkeitenent-
wicklung beizutragen, der Beitrag zu unionsweiten Forschungsprojekten oder das Angebot spezieller Unterstiit-
zungsmoglichkeiten fiir Start-ups und KMU. Auswirkungen, die sich auf mehrere Mitgliedstaaten erstrecken, auch in
Bezug auf Kohisionsziele, sollten als einer der Indikatoren fiir eindeutig positive Auswirkungen einer integrierten
Produktionsstitte bzw. eines offenen EU-Fertigungsbetriebs auf die Halbleiter-Wertschopfungskette in der Union
betrachtet werden.

(35) Es ist wichtig, dass integrierte Produktionsstitten und offene EU-Fertigungsbetriebe nicht der extraterritorialen
Anwendung von Gemeinwohlverpflichtungen unterliegen, die von Drittlindern auferlegt werden und die ihre
Fahigkeit beeintrichtigen konnten, ihre Infrastruktur, Software, Dienste, Anlagen, Vermogenswerte oder
Ressourcen, ihr geistiges Eigentum oder ihre Fachkenntnisse zu nutzen, die bzw. das sie zur Erfillung der
Verpflichtung bendtigen, vorrangige Auftrige gemafs dieser Verordnung auszufithren, zu denen sie sich verpflichten
miissten.

(36) Angesichts der raschen Entwicklung der Halbleitertechnologien und im Hinblick auf die Stirkung der kiinftigen
industriellen Wettbewerbsfihigkeit der Union sollten integrierte Produktionsstitten und offene EU-Fertigungs-
betriebe in der Union in kontinuierliche Innovation investieren, um konkrete Fortschritte in der Halbleiter-
technologie zu erzielen oder Technologien der nichsten Generation vorzubereiten. Vor diesem Hintergrund sollten
integrierte Produktionsstitten und offene EU-Fertigungsbetriebe in der Lage sein, neue Entwicklungen zu testen und
zu erproben, und zwar dank ihres bevorzugten Zugangs zu den Pilotanlagen der gegriindeten Initiative, der durch im
Schnellverfahren bearbeitete Antrdge auf ihre Dienste gewéhrt wird. Durch einen solchen vorrangigen Zugang sollte
der effektive Zugang anderer interessierter Unternchmen, insbesondere Start-ups und KMU, zu den Pilotanlagen
unter fairen Bedingungen weder ausgeschlossen noch verhindert werden.
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(37) Unter Beriicksichtigung der Bedeutung qualifizierter Arbeitskrifte fur die Verwirklichung der Ziele dieser
Verordnung sollten integrierte Produktionsstitten und offene EU-Fertigungsbetriebe die Talentpipeline der Union
durch die Entwicklung und den Einsatz von Bildungs- und Qualifizierungsmafnahmen und durch die Ausweitung
des Pools an qualifizierten Arbeitskraften unterstiitzen.

(38) Um ein einheitliches und transparentes Verfahren fiir die Erlangung des Status einer integrierten Produktionsstitte
und eines offenen EU-Fertigungsbetriebs zu ermdglichen, sollte die Kommission den Beschluss iiber die
Zuerkennung dieses Status jeweils auf Antrag einzelner Unternehmen oder von Unternehmenskonsortien erlassen.
Der Status sollte sowohl fiir die Errichtung einer neuen Halbleiterfertigungsanlage als auch fir die erhebliche
Vergroflerung oder innovative Umgestaltung einer bestehenden Halbleiterfertigungsanlage gelten. Um der
Bedeutung einer koordinierten und kooperativen Umsetzung der geplanten Anlage Rechnung zu tragen, sollte die
Kommission bei ihrer Bewertung die Bereitschaft eines oder mehrerer Mitgliedstaaten, in dem bzw. denen der
Antragsteller seine Anlage einzurichten beabsichtigt, beriicksichtigen, die Einrichtung dieser Anlagen zu
unterstiitzen. Dariiber hinaus konnte die Kommission bei der Bewertung der Tragfihigkeit des Geschiftsplans die
Gesamtergebnisse des Antragstellers beriicksichtigen.

(39) Angesichts der mit der Anerkennung als integrierte Produktionsstitte oder offener EU-Fertigungsbetrieb
verbundenen Rechte sollte die Kommission iiberwachen, ob Anlagen, denen dieser Status zuerkannt wurde, die in
dieser Verordnung festgelegten Anforderungen weiterhin erfiillen. Ist dies nicht mehr der Fall, so sollte die
Kommission das Recht haben, den Status und die damit verbundenen Rechte zu iiberpriifen und erforderlichenfalls
aufzuheben. Ein etwaiger Beschluss iiber die Aufhebung des Status sollte nur nach Konsultation des Europdischen
Halbleitergremiums und ordnungsgemafler Begriindung angenommen werden. Dementsprechend sollte das
Unternehmen, das eine integrierte Produktionsstitte oder einen offenen EU-Fertigungsbetrieb betreibt, die
Maglichkeit haben, proaktiv eine Uberpriifung der Dauer des Status oder der Durchfithrungsplidne zu beantragen,
wenn unvorhergesehene duflere Umstdnde, wie etwa schwerwiegende Stérungen mit unmittelbaren wirtschaftlichen
Auswirkungen auf die anerkannte Anlage, Auswirkungen auf seine Fihigkeit haben konnten, die Kriterien zu
erfiillen. Um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die meisten Rechte in der Griindungsphase gewidhrt werden,
sollten Anlagen auch im Fall einer Aufhebung des Status fiir die verbleibende Zeit bis zum urspriinglich
vorgesehenen Ablauf des Status der Verpflichtung zur Erfiillung vorrangiger Auftrage unterliegen.

(40)  Angesichts ihrer Bedeutung fiir die Gewihrleistung der Versorgungssicherheit und die Schaffung eines resilienten
Halbleiter-Okosystems sollten integrierte Produktionsstitten und offene EU-Fertigungsbetriebe als im 6ffentlichen
Interesse liegend betrachtet werden. Die Gewahrleistung der Sicherheit der Versorgung mit Halbleitern ist auch fiir
die Digitalisierung wichtig, die den griinen Wandel in vielen anderen Sektoren ermdoglicht. Um Investitionen in den
Halbleitersektor der Union anzuziehen und zur Sicherheit der Versorgung mit Halbleitern und zur Resilienz des
Halbleiter-Okosystems der Union beizutragen, konnen die Mitgliedstaaten Unterstiitzungsmafnahmen,
einschlieflich Anreize, anwenden und administrative Unterstiitzung in nationalen Genehmigungsverfahren fiir
integrierte Produktionsstitten und offene EU-Fertigungsbetriebe vorsehen. Die Zustindigkeit der Kommission im
Bereich der staatlichen Beihilfen nach den Artikeln 107 und 108 AEUV bleibt hiervon unberiihrt, soweit relevant.
Um die korrekte und effiziente Anwendung der Vorschriften wiber staatliche Beihilfen sicherzustellen, hat die
Kommission in ihrer Mitteilung vom 8. Februar 2022 mit dem Titel ,Ein Chip-Gesetz fiir Europa“ bereits anerkannt,
dass die Gewihrung staatlicher Beihilfen fur fortschrittliche Halbleiterherstellungsanlagen auf Einzelfallbasis
bewertet werden muss, um die Versorgungssicherheit der Union und die Resilienz der Lieferkette zu gewahrleisten
und zugleich erhebliche positive Auswirkungen auf die Wirtschaft insgesamt zu erzielen. Dariiber hinaus werden
die Verfahren fiir die Anerkennung als integrierte Produktionsstitte oder offener EU-Fertigungsbetrieb und fiir die
etwaige Genehmigung staatlicher Beihilfen parallel durchgefihrt werden, um das Beschlussverfahren zu
beschleunigen. Die Mitgliedstaaten sollten die Einrichtung integrierter Produktionsstitten und offener
EU-Fertigungsbetriebe im Einklang mit dem Unionsrecht unterstiitzen. Bei der Bereitstellung von Unterstiitzungs-
maflnahmen fiir integrierte Produktionsstitten und offene EU-Fertigungsbetriebe sollten die Mitgliedstaaten die
Festlegung von Anforderungen der Nichtdiskriminierung in Bezug auf den Schutz und die Sicherheit geistigen
Eigentums, einschlieflich Cybersicherheit, und die Vertraulichkeit in Erwigung ziehen konnen und koénnten
Gegenmafinahmen empfehlen, um spezifischen Risiken im Zusammenhang mit Eingriffen, erzwungenen
Technologietransfers und Diebstahl geistigen Eigentums durch Einrichtungen aus Drittlindern entgegenzuwirken.

(41) Um den Aufbau der erforderlichen entsprechenden Entwurfsfahigkeit zu fordern, konnen die Mitgliedstaaten solche
Tatigkeiten im Einklang mit den Vorschriften iiber staatliche Beihilfen auf der Grundlage der Artikel 107 und 108
AEUV, einschliefSlich aufgrund des Rahmens fiir staatliche Beihilfen fur Forschung, Entwicklung und Innovation
oder der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission (**), unterstiitzen.

(*) Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von
Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union
(ABL. L 187 vom 26.6.2014, S. 1).
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(42) Es ist notwendig, dass integrierte Produktionsstitten und offene EU-Fertigungsbetriebe so schnell wie moglich
eingerichtet werden, wobei der Verwaltungsaufwand auf ein Minimum zu beschrinken ist. Aus diesem Grund
sollten die Mitgliedstaaten Antrige im Zusammenhang mit Planung, Bau und Betrieb integrierter Produktionsstitten
und offener EU-Fertigungsbetriebe so ziigig wie maoglich bearbeiten. Die Mitgliedstaaten sollten eine Behorde
benennen konnen, die die Genehmigungsverfahren erleichtert und koordiniert sowie einen Koordinator benennen
konnen, der als zentrale Anlaufstelle fiir das Projekt fungiert. Zudem konnen, soweit dies fir die Gewdhrung von
Ausnahmen nach der Richtlinie 92/43/EWG des Rates (') und der Richtlinie 2000/60/EG des Europiischen
Parlaments und des Rates (') erforderlich ist, die Einrichtung und der Betrieb dieser Anlagen als von
tiberwiegendem offentlichen Interesse im Sinne dieser Richtlinien betrachtet werden, sofern die tibrigen in diesen
Bestimmungen festgelegten Bedingungen erfullt sind. Dies ldsst die Anwendbarkeit oder Durchfithrung anderen
Umweltrechts der Union unberiihrt.

(43) Innovative High-Tech-Unternehmen sind zunehmend Praktiken ausgesetzt, die auf die Entwendung von
vertraulichen Informationen, Geschiftsgeheimnissen und geschiitzten Daten abzielen, wie etwa Diebstahl geistigen
Eigentums, unerlaubte Vervielfiltigung, erzwungene Technologietransfers, Wirtschaftsspionage oder Verstofie gegen
Vertraulichkeitsanforderungen, und zwar von innerhalb, vor allem aber von auflerhalb der Union. Jiingste
Entwicklungen wie etwa zunehmendes Outsourcing, lingere globale Wertschopfungsketten und der verstirkte
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien tragen dazu bei, das Risiko solcher Praktiken zu
erhohen. Die unrechtmaflige Aneignung, Nutzung oder Offenlegung von vertraulichen Informationen, Geschiftsge-
heimnissen und geschiitzten Daten beeintrachtigt die Fahigkeit, aus Innovationsanstrengungen Vorreiterrenditen zu
erzielen. Um den Schutz von vertraulichen Informationen, Geschiftsgeheimnissen und geschiitzten Daten
sicherzustellen, sollte diese Verordnung unter uneingeschrinkter Achtung des Unions- und internationalen
Rahmens fiir den Schutz und die Durchsetzung von Rechten an Daten und geistigem Eigentum, einschlieflich der
Richtlinien 2001/29/EG des Europiischen Parlaments und des Rates (), die Richtlinien 2004/48/EG und
(EU) 2016/943 und die Richtlinie (EU) 2019/790des Europdischen Parlaments und des Rates (**), durchgefiihrt
werden. Um wichtigen Lieferkettenrisiken weiter entgegenzuwirken, koénnen die Mitgliedstaaten von der in der
Richtlinie (EU) 2022/2555 des Europiischen Parlaments und des Rates (**) vorgesehenen Moglichkeit Gebrauch
machen, koordinierte Sicherheitsrisikobewertungen kritischer Lieferketten durchzufiihren, wie sie fiir 5G-Netze
gemdfd der Empfehlung (EU) 2019/534 der Kommission (*) durchgefithrt werden, um fiir jeden Sektor relevante
Bedrohungen und Schwachstellen sowie Mafnahmen, Minderungspline und bewihrte Verfahren zu ermitteln und
so kritischen Abhingigkeiten, potenziellen zentralen Ausfallpunkten, Bedrohungen, Schwachstellen und anderen
mit der Lieferkette verbundenen Risiken zu begegnen.

(44) Fur den Binnenmarkt wiren gemeinsame Normen fur griine, nachhaltig gefertigte, vertrauenswiirdige und sichere
Chips von grofem Nutzen. Kiinftige intelligente Gerite, Systeme und Vernetzungsplattformen werden sich auf
fortschrittliche Halbleiterchips stiitzen und in Bezug auf Umweltvertraglichkeit, Vertrauenswiirdigkeit und
Cybersicherheit Anforderungen erfiillen miissen, die weitgehend von den Merkmalen der zugrunde liegenden
Technologie abhidngen werden. Zu diesem Zweck sollte die Union Referenzverfahren fiir die Zertifizierung
entwickeln und die Industrie verpflichten, solche Verfahren fiir spezifische Sektoren und Technologien mit
potenziell hoher sozialer Wirkung gemeinsam zu entwickeln.

(45) Vor diesem Hintergrund sollte die Kommission im Benehmen mit dem Europdischen Halbleitergremium und unter
gebiithrender Einbeziehung von Interessentrdgern die Sektoren und Produkte ermitteln, die auf Halbleitertech-
nologien beruhen oder diese umfassend nutzen und einen Bedarf an zertifizierten griinen, vertrauenswiirdigen und
sicheren Chips haben. Die Ermittlung dieser Sektoren und Produkte konnte das Aufgreifen europdischer und
internationaler Normen fiir das Risikomanagement fordern.

(") Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natiirlichen Lebensraume sowie der wildlebenden Tiere und
Pflanzen (ABL L 206 vom 22.7.1992, S. 7).

(1% Richtlinie 2000/60/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir
Mafnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABL L 327 vom 22.12.2000, S. 1).

(") Richtlinie 2001/29/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des
Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (ABIL. L 167 vom 22.6.2001, S. 10).

(**) Richtlinie (EU) 2019/790 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 iiber das Urheberrecht und die verwandten
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Anderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG (ABL L 130 vom 17.5.2019,
S. 92).

(") Richtlinie (EU) 2022/2555 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 iiber Manahmen fiir ein hohes
gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union, zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 und der Richtlinie
(EU) 2018/1972 sowie zur Authebung der Richtlinie (EU) 2016/1148 (NIS-2-Richtlinie) (ABL. L 333 vom 27.12.2022, S. 80).

(*) Empfehlung (EU) 2019/534 der Kommission vom 26. Mirz 2019 Cybersicherheit der 5G-Netze (ABI. L 88 vom 29.3.2019, S. 42).
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(46) Angesichts der Komplexitit der Halbleiter-Lieferkette und des Risikos kiinftiger Engpésse sollte diese Verordnung
Instrumente fiir einen koordinierten Ansatz zur strategischen Kartierung und Uberwachung des Halbleitersektors
und zur wirksamen und verhiltnismafigen Bewiltigung moglicher Marktstérungen vorsehen.

(47) Das Ziel einer strategischen Kartierung des Halbleitersektors sollte darin bestehen, eine Analyse der Stirken und
Schwichen der Union in den globalen Halbleitersektoren vorzulegen, um eine Grundlage fir Mafnahmen zur
Gewihrleistung der Versorgungssicherheit und Resilienz des Halbleiter-Okosystems der Union zu schaffen. Zu
diesem Zweck sollten bei der strategischen Kartierung Faktoren wie etwa Schliisselprodukte und kritische
Infrastrukturen im Binnenmarkt, die von der Versorgung mit Halbleitern abhingen, wesentliche Nutzerindustrien
und deren derzeitiger und erwarteter Bedarf, Schliisselsegmente der Halbleiter-Lieferkette der Union, technologische
Merkmale, Abhingigkeiten von Technologien und Anbietern aus Drittlindern sowie Engpésse des Halbleitersektors
der Union, der derzeitige und erwartete Bedarf an Fertigkeiten und der Zugang zu qualifizierten Arbeitskriften und
gegebenenfalls die potenziellen Auswirkungen der Maffnahmen des Notfallinstrumentariums ermittelt werden. Die
strategische Kartierung sollte sich auf 6ffentlich und kommerziell verfiigbare Daten stiitzen und erforderlichenfalls
auf Daten, die aufgrund freiwilliger Informationsersuchen an Unternehmen erlangt wurden, die im Benehmen mit
dem Europdischen Halbleitergremium durchgefiihrt wurden.

(48) Um kiinftige Storungen in den verschiedenen Stufen der Halbleiter-Wertschopfungskette in der Union und des
Handels innerhalb der Union vorherzusagen und entsprechend Vorsorge zu treffen, sollte die Kommission mit
Unterstiitzung des Europdischen Halbleitergremiums und auf der Grundlage der Ergebnisse der strategischen
Kartierung eine Liste von Frithwarnindikatoren ermitteln und erarbeiten. Solche Indikatoren konnten sich beziehen
auf atypische Verlingerungen der Vorlaufzeit, auf die Verfugbarkeit von Rohstoffen, Zwischenprodukten und
Humankapital, die fiir die Fertigung von Halbleitern benotigt werden, oder von geeigneter Fertigungsausriistung,
auf die prognostizierte Nachfrage nach Halbleitern auf dem Unionsmarkt und den Weltmirkten, auf Preisstei-
gerungen, die {iber die normalen Preisschwankungen hinausgehen, auf Auswirkungen von Unfillen, Angriffen,
Naturkatastrophen oder anderen schwerwiegenden Ereignissen, auf Auswirkungen von handelspolitischen
Maflnahmen, Zollen, Ausfuhrbeschrinkungen, Handelshemmnissen und anderen handelsbezogenen Mafinahmen
sowie auf die Auswirkungen von Unternehmensschlieungen, Standortverlagerungen oder Ubernahmen wichtiger
Marktakteure. Die Uberwachungstitigkeiten der Kommission sollten sich auf diese Frithwarnindikatoren
konzentrieren.

(49) Aufgrund der komplexen, sich rasch weiterentwickelnden und miteinander verflochtenen Halbleiter-Wertschop-
fungsketten, an denen verschiedene Akteure beteiligt sind, ist ein koordinierter Ansatz fiir die Uberwachung
erforderlich, um die Fahigkeit zur Minderung von Risiken zu verbessern, die die Versorgung mit Halbleitern
nachteilig beeinflussen konnen, und um das Verstindnis der Dynamik der Halbleiter-Wertschopfungskette zu
verbessern. Die Kommission sollte die Halbleiter-Wertschopfungskette im Benehmen mit dem Europdischen
Halbleitergremium iiberwachen und dabei den Schwerpunkt auf Frithwarnindikatoren legen und bewihrte
Verfahren fiir die Risikominderung und mehr Transparenz in der Halbleiter-Wertschopfungskette ermitteln, sodass
dies keinen ibermifigen Verwaltungsaufwand fiir Unternehmen, insbesondere KMU, darstellt.

(50) Um den Aufwand fiir die Unternehmen, an die sich die Uberwachung richtet, so gering wie méglich zu halten und
sicherzustellen, dass die erlangten Informationen sinnvoll zusammengestellt werden konnen, sollte die Kommission
fur jegliche Informationserhebung standardisierte und sichere Mittel vorsehen. Diese Mittel sollten sicherstellen, dass
alle erhobenen Informationen vertraulich behandelt werden, wobei das Geschiftsgeheimnis und die Cybersicherheit
zu gewihrleisten sind.

(51) Einschldgige Erkenntnisse, einschlieSlich Informationen einschligiger Interessentrdger und Industrieverbinde,
sollten dem Europdischen Halbleitergremium iibermittelt werden, um einen regelmifSigen Informationsaustausch
und die Einbeziehung der Informationen in eine Ubersicht fiir die Uberwachung der Halbleiter-Wertschop-
fungsketten zu ermdglichen.

(52) Um diese Uberwachungstitigkeiten zu erméglichen, sollten die zustindigen nationalen Behérden der Mitgliedstaaten
eine Kontaktliste aller einschligigen entlang der Halbleiter-Lieferkette tdtigen Unternehmen, die in ihrem
Hoheitsgebiet niedergelassen sind, erstellen. Diese Kontaktliste sollte es ermdglichen, geeignete Adressaten fiir
freiwillige Informationsersuchen zu ermitteln. Diese Liste sollte nicht vollstindig sein miissen. Die Liste sollte so
verwendet werden, dass die geltenden Vertraulichkeitsvorschriften vollstindig eingehalten werden.
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(53) Die Verfiigbarkeit angemessener personeller, finanzieller und technischer Ressourcen wiirde eine effiziente
Durchfithrung der Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung erméglichen und wire der Verwirklichung der darin
festgelegten Ziele forderlich. Daher sollte die Kommission unbeschadet des Haushaltsverfahrens und ihrer
Verwaltungsautonomie die Ressourcen optimal nutzen, um sicherzustellen, dass sie ihre Aufgaben und Befugnisse
gemdf dieser Verordnung wirksam wahrnehmen kann.

(54) Eine Reihe von Unternehmen, die Halbleiterdienstleistungen oder -waren anbieten, sind angesichts der Zahl der
Unternehmen in der Union, die auf ihre Produkte angewiesen sind, ihres Anteils am Unions- oder Weltmarkt, ihrer
Bedeutung fiir die Gewahrleistung eines ausreichenden Angebots oder der méglichen Auswirkungen einer Storung
der Versorgung mit ihren Produkten oder Dienstleistungen als fiir eine wirksame Halbleiter-Lieferkette im
Halbleiter-Okosystem der Union von wesentlicher Bedeutung einzuschitzen. Die Mitgliedstaaten sollten diese
wichtigen Marktakteure in ihren Hoheitsgebieten in Zusammenarbeit mit der Kommission ermitteln.

(55) Gemifl Artikel 4 der Verordnung (EU) 2019/452 konnen die Mitgliedstaaten und die Kommission bei der
Feststellung, ob eine auslindische Direktinvestition die Sicherheit oder die 6ffentliche Ordnung voraussichtlich
beeintrichtigt, ihre potenziellen Auswirkungen auf kritische Technologien und Giiter mit doppeltem
Verwendungszweck im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates (*!),
einschliefSlich Halbleiter, beriicksichtigen.

(56) Im Rahmen der Uberwachung sollten die Mitgliedstaaten insbesondere die Integritit der von wichtigen
Marktakteuren durchgefithrten Titigkeiten beriicksichtigen. Solche Aspekte konnten dem Europdischen
Halbleitergremium von dem betreffenden Mitgliedstaat zur Kenntnis gebracht werden.

(57) Um die Antizipation potenzieller Engpédsse zu ermoglichen, sollten die zustindigen nationalen Behorden die
Kommission warnen, wenn sie Kenntnis von einem Risiko einer schwerwiegenden Stérung der Versorgung mit
Halbleitern erlangen oder iiber konkrete und zuverldssige Informationen iiber das Eintreten eines anderen
einschldgigen Risikofaktors oder Ereignisses verfugen. Um ein koordiniertes Vorgehen sicherzustellen, sollte die
Kommission in Fillen, in denen sie von einem Risiko einer schwerwiegenden Stérung der Versorgung mit
Halbleitern erfahrt oder wber konkrete und zuverldssige Informationen iiber das Eintreten eines anderen
einschldgigen Risikofaktors oder Ereignisses verfiigt, und zwar aufgrund einer Warnung oder von internationalen
Partnern, eine auflerordentliche Sitzung des Europaischen Halbleitergremiums einberufen, um die Schwere der
Storungen und ein mogliches Einleiten des Verfahrens zur Aktivierung der Krisenstufe zu erdrtern und zu priifen,
ob es angemessen, notwendig und verhiltnismifig sein konnte, dass die Mitgliedstaaten als Priventivmafinahme
eine koordinierte gemeinsame Beschaffung durchfiihren, sowie in einen Dialog mit Interessentragern zu treten, um
diese Praventivmafnahmen zu ermitteln, vorzubereiten und gegebenenfalls zu koordinieren. Das Europdische
Halbleitergremium und die Kommission sollten im Rahmen dieses Dialogs die Ansichten von Interessentrigern der
Halbleiter-Wertschopfungskette beriicksichtigen. Die Kommission sollte einschldgige Drittlinder konsultieren und
mit ihnen zusammenarbeiten, um Storungen der Lieferkette unter Einhaltung der internationalen Verpflichtungen
und unbeschadet der verfahrensrechtlichen Vorschriften gemeinsam zu bewaltigen.

(58) Die Halbleiter-Krisenstufe sollte aktiviert werden, wenn konkrete, schwerwiegende und zuverlissige Belege fiir eine
solche Krise vorliegen. Eine Halbleiterkrise tritt ein, wenn schwerwiegende Storungen der Versorgung mit
Halbleitern oder schwerwiegende Hemmnisse fiir den Handel mit Halbleitern in der Union bestehen, die zu
erheblichen Versorgungsengpéssen bei Halbleitern, Zwischenprodukten oder Rohstoffen oder verarbeiteten
Werkstoffen fihren, und wenn diese erheblichen Versorgungsengpisse die Bereitstellung, Reparatur und Wartung
wesentlicher Produkte, die von kritischen Sektoren verwendet werden, z. B. medizinischer und diagnostischer
Ausriistung, in einem Ausmafl verhindern, dass das Funktionieren der kritischen Sektoren aufgrund ihrer
Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Sicherheit der Union ernsthaft beeintrichtigt wiirde.

(59) Um eine flexible und wirksame Reaktion auf eine solche Halbleiterkrise sicherzustellen, sollte die Kommission in
Fillen, in denen sie Kenntnis von einer potenziellen Halbleiterkrise erlangt, bewerten, ob die Bedingungen fiir die
Aktivierung der Krisenstufe erfiillt sind. Ergibt diese Bewertung konkrete, schwerwiegende und zuverldssige Belege
fur eine Halbleiterkrise, so sollte die Kommission dem Rat unter Beriicksichtigung der Stellungnahme des
Europiischen Halbleitergremiums einen Vorschlag zur Aktivierung der Krisenstufe fiir einen im Voraus festgelegten
Zeitraum von hochstens zwolf Monaten vorlegen konnen. Die Kommission sollte bewerten, ob die Krisenstufe
verlingert oder vorzeitig beendet werden muss, und ein entsprechendes Verfahren einleiten, sofern eine solche
Notwendigkeit festgestellt wird, wobei die Stellungnahme des Europaischen Halbleitergremiums zu beriicksichtigen
ist.

(*) Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates vom 5. Mai 2009 iiber eine Gemeinschaftsregelung fiir die Kontrolle der Ausfuhr, der
Verbringung, der Vermittlung und der Durchfuhr von Giitern mit doppeltem Verwendungszweck (ABI. L 134 vom 29.5.2009, S. 1).
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(60)  Aufgrund des sensiblen Charakters der Aktivierung der Krisenstufe und der moglichen Manahmen, die als Reaktion
darauf ergriffen werden konnen, einschlieflich der erheblichen Auswirkungen, die solche Mafnahmen auf private
Unternehmen in der Union haben konnten, sollte dem Rat die Befugnis iibertragen werden, in einer Halbleiterkrise
einen Durchfithrungsrechtsakt iiber die Aktivierung, Verlingerung und Beendigung der Krisenstufe zu erlassen.

(61) Wihrend der Krisenstufe sind eine enge Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten und die
Koordinierung aller nationalen Mafinahmen, die in Bezug auf die Halbleiter-Lieferkette ergriffen werden, unerlasslich,
um Storungen mit der erforderlichen Kohirenz, Resilienz und Wirksamkeit zu bewiltigen. Zu diesem Zweck sollte
das Europdische Halbleitergremium bei Bedarf auferordentliche Sitzungen abhalten. Alle Maffnahmen, die ergriffen
werden, sollten strikt auf die Dauer der Krisenstufe beschrankt sein.

(62) Fir eine rasche, effiziente und koordinierte Reaktion der Union auf eine Halbleiterkrise ist es erforderlich, der
Kommission und den Mitgliedstaaten durch das Europdische Halbleitergremium zeitnahe und aktuelle
Informationen iiber den Verlauf der operativen Situation zur Verfiigung zu stellen und sicherzustellen, dass
wirksame Mafinahmen ergriffen werden konnen, um die Versorgung der betroffenen kritischen Sektoren mit
Halbleitern zu sichern. Bei Aktivierung der Krisenstufe sollten geeignete, wirksame und verhaltnismifige
Maflnahmen ermittelt und durchgefithrt werden, unbeschadet einer etwaigen Fortsetzung der internationalen
Zusammenarbeit mit einschldgigen Partnern im Hinblick auf die Abmilderung der sich wandelnden Krisensituation.
Gegebenenfalls sollte die Kommission Unternehmen entlang der Halbleiter-Lieferkette um Informationen ersuchen.
Dariiber hinaus sollte die Kommission, sofern erforderlich und verhiltnismifig, integrierte Produktionsstitten und
offene EU-Fertigungsbetriebe dazu verpflichten konnen, einen Auftrag zur Herstellung krisenrelevanter Produkte
anzunehmen und vorrangig zu behandeln, und die Rolle einer zentralen Beschaffungsstelle ibernehmen konnen,
wenn sie von den Mitgliedstaaten damit beauftragt wird. Die Kommission sollte die Mainahmen auf bestimmte
kritische Sektoren beschrinken. Das Europdische Halbleitergremium kann ebenfalls geeignete und wirksame
Maflnahmen bewerten und diesbeziiglich beraten. Des Weiteren kann das Européische Halbleitergremium in Bezug
auf die Notwendigkeit der Einfithrung von Schutzmafinahmen gemdf der Verordnung (EU) 2015/479 des
Europdischen Parlaments und des Rates (*?) beraten. Der Einsatz aller Notfallmafnahmen sollte verhiltnismiRig und
auf das zur Bewiltigung der Halbleiterkrise im besten Interesse der Union erforderliche Maf beschrinkt sein. Die
Kommission sollte das Europdische Parlament und den Rat regelmifig uiber die ergriffenen Mafinahmen und die
entsprechenden Griinde unterrichten. Die Kommission kann nach Konsultation des Europiischen Halbleiter-
gremiums weitere Leitlinien fir die Durchfithrung und den Einsatz der Notfallmalnahmen herausgeben.

(63) Eine Reihe von Sektoren ist fiir das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts von kritischer Bedeutung. Fiir die
Zwecke dieser Verordnung sollten diese kritischen Sektoren in einem Anhang dieser Verordnung aufgefithrt werden.
Diese Liste sollte sich auf die Sektoren und Teilsektoren des Anhangs der Richtlinie (EU) 2022/2557 des
Europiischen Parlaments und des Rates (*') in der am 19. September 2023 geltenden Fassung beschrinken, unter
Hinzuftigung der Sektoren Verteidigung und Sicherheit aufgrund ihrer wichtigen Rolle bei der Gewiahrleistung
wesentlicher gesellschaftlicher Funktionen. Bestimmte MafSnahmen sollten nur ergriffen werden, um die Versorgung
kritischer Sektoren zu sichern. Die Kommission kann die Notfallmafnahmen auf bestimmte dieser Sektoren oder auf
bestimmte Teile davon beschranken, wenn die Halbleiterkrise deren Betrieb stort oder zu storen droht.

(64) Der Zweck des Ersuchens um Informationen von in der Union niedergelassenen Unternehmen entlang der
Halbleiter-Lieferkette in der Krisenstufe ist die Ermoglichung genauer Bewertungen der Halbleiterkrise oder die
Ermittlung und Vorbereitung moglicher Gegen- oder Notfallmaffnahmen auf Unions- oder nationaler Ebene. Das
kann Informationen iiber das Produktionsvermogen, die Produktionskapazitit und die derzeitigen Hauptstorungen
und Engpisse betreffen. Das konnte die folgenden Aspekte einschliefen: den typischen und aktuellen Bestand an
krisenrelevanten Produkten in den Produktionsanlagen in der Union und in Produktionsanlagen in Drittlindern, in
denen diese Unternehmen tétig sind, mit denen sie Vertrdge schliefen oder von denen sie Lieferungen beziehen; die
typische und aktuelle durchschnittliche Vorlaufzeit fiir die gingigsten hergestellten Produkte; die erwartete
Produktionsleistung fiir die folgenden drei Monate fiir jede Produktionsanlage in der Union oder Griinde, die die
Ausschopfung von Produktionskapazitit verhindern. Solche Informationen sollten sich auf das beschranken, was
erforderlich ist, um die Art der Halbleiterkrise oder maogliche Gegen- oder Notfallmafnahmen auf Unions- und
nationaler Ebene zu bewerten. Informationsersuchen sollten nicht zur Bereitstellung von Informationen fithren,
deren Offenlegung den nationalen Sicherheitsinteressen der Mitgliedstaaten zuwiderlduft. Die konkreten
Informationen, die eingeholt werden sollen, konnen auf der Grundlage einer vorherigen Stellungnahme einer

(*) Verordnung (EU) 2015/479 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 11. Mdrz 2015 iiber eine gemeinsame Ausfuhrregelung
(ABL L 83 vom 27.3.2015, S. 34).

(*¥) Richtlinie (EU) 2022/2557 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 iiber die Resilienz kritischer
Einrichtungen und zur Aufhebung der Richtlinie 2008/114/EG des Rates (ABL L 333 vom 27.12.2022, S. 164).
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reprasentativen Zahl einschldgiger Unternehmen im Rahmen einer freiwilligen Konsultation in Zusammenarbeit mit
dem Europdischen Halbleitergremium erarbeitet werden. Jedes Ersuchen sollte verhaltnismafig sein, den legitimen
Zielen des Unternehmens sowie den Kosten und dem Aufwand der Bereitstellung der Daten Rechnung tragen und
angemessene Fristen fiir die Bereitstellung der verlangten Informationen setzen. Unternehmen sollten verpflichtet
sein, dem Ersuchen nachzukommen, und konnen mit Sanktionen belegt werden, wenn sie dem Ersuchen nicht
nachkommen oder unrichtige Informationen bereitstellen. Alle erlangten Informationen sollten ausschlieflich fiir
die Zwecke dieser Verordnung verwendet werden und Vertraulichkeitsvorschriften unterliegen. Um eine umfassende
Einbeziehung der Mitgliedstaaten zu gewdhrleisten, in denen das Unternehmen seine Produktionsstitte hat, sollte die
Kommission der zustindigen nationalen Behorde unverziiglich eine Kopie des Informationsersuchens iibermitteln
und die erlangten Informationen der zustindigen nationalen Behorde auf deren Ersuchen auf sicherem Wege
weitergeben. Erhilt ein Unternehmen im Zusammenhang mit seinen Halbleitertdtigkeiten von einem Drittland ein
Ersuchen um Informationen, so sollte es die Kommission unterrichten, damit die Kommission bewerten kann, ob
ein Informationsersuchen durch die Kommission gerechtfertigt ist.

(65) Als letztes Mittel, um sicherzustellen, dass kritische Sektoren in Krisenzeiten weiterhin titig sein konnen, und nur
dann, wenn dies fur diesen Zweck erforderlich und verhaltnismafig ist, konnten integrierte Produktionsstitten und
offene EU-Fertigungsbetriebe von der Kommission dazu verpflichtet werden, Auftrige iiber krisenrelevante
Produkte anzunehmen und vorrangig zu behandeln. Potenzielle Begiinstigte vorrangiger Auftrige sollten
Einrichtungen aus kritischen Sektoren, deren Titigkeiten aufgrund des Engpasses gestort sind oder gestort zu
werden drohen, oder Unternehmen, die diese kritischen Sektoren beliefern, sein. Um sicherzustellen, dass
vorrangige Auftrige nur im Bedarfsfall verwendet werden, sollten sie auf Begiinstigte beschrinkt werden, die nach
Durchfithrung von Risikominderungsmafinahmen nicht in der Lage waren, die Auswirkungen des Engpasses zu
verhindern, z. B. durch ihre Vergabeverfahren, und durch andere Mittel abzufedern, z. B. durch die Nutzung
bestehender Lagerbestinde. Diese Verpflichtung kann auch auf Halbleiterfertigungsanlagen ausgeweitet werden, die
diese Moglichkeit im Rahmen des Erhalts offentlicher Unterstiitzung akzeptiert haben, wenn diese offentliche
Unterstiitzung darauf abzielt, die Fahigkeit zur Steigerung der Produktionskapazitit zu fordern. Der Beschluss tiber
einen vorrangigen Auftrag sollte im Einklang mit allen in der Union fir die Umstinde des Falls geltenden
rechtlichen Verpflichtungen gefasst werden. Die Verpflichtung zur vorrangigen Behandlung sollte jeder anderen
Erfullungsverpflichtung nach privatem oder offentlichem Recht vorgehen, wobei den legitimen Zielen des
betreffenden Unternehmens sowie den Kosten und dem Aufwand jeder Anderung der Produktionsreihenfolge
Rechnung getragen werden sollte. Jeder vorrangige Auftrag sollte zu einem fairen und angemessenen Preis vergeben
werden. Die Berechnung dieses Preises kann auf der Grundlage der durchschnittlichen Marktpreise der vergangenen
Jahre erfolgen, vorbehaltlich einer Begriindung jeder Erhohung, z. B. unter Beriicksichtigung der Inflation oder eines
Anstiegs der Energiekosten. Unternehmen, die ihrer Verpflichtung zur Erfiilllung vorrangiger Auftrige nicht
nachkommen, kénnen mit Sanktionen belegt werden.

(66) In Bezug auf Anlagen, die einen vorrangigen Auftrag ausfiihren, kann es fiir die Kommission, unterstiitzt durch das
Europdische Halbleitergremium, und die Mitgliedstaaten von Vorteil sein, sich iiber bewihrte Verfahren fur die
Ausfithrung solcher Auftrige, einschlieSlich bewihrter Verwaltungsverfahren, auszutauschen.

(67) Das betreffende Unternehmen sollte verpflichtet sein, einen vorrangigen Auftrag anzunehmen und vorrangig zu
behandeln. Um sicherzustellen, dass vorrangige Auftrige auf die Kapazititen und das Produktionsportfolio der
Anlage abgestimmt sind, sollte die Kommission der betreffenden Anlage Gelegenheit geben, sich zur
Durchfithrbarkeit und zu den Einzelheiten des vorrangigen Auftrags zu duflern. Die Kommission sollte den
vorrangigen Auftrag nicht erteilen, wenn die Anlage den Auftrag auch bei vorrangiger Behandlung nicht erfillen
kann, sei es aufgrund unzureichenden Produktionsvermogens, aufgrund unzureichender Produktionskapazitit oder
aus technischen Griinden, oder wenn das Produkt oder die Dienstleistung von der Anlage nicht bereitgestellt bzw.
erbracht wird oder weil dies eine unzumutbare wirtschaftliche Belastung und eine besondere Harte fiir das
Unternehmen darstellen wiirde, einschlieflich eines erheblichen Risikos im Zusammenhang mit der Betriebskon-
tinuitdt.

(68) Um einen transparenten und klaren Rahmen fiir die Durchfithrung vorrangiger Auftrige zu gewahrleisten, sollte der
Kommission die Befugnis iibertragen werden, einen Durchfithrungsrechtsakt zu erlassen, in dem die praktischen und
operativen Modalititen festgelegt werden. Dieser Durchfithrungsrechtsakt sollte Vorkehrungen enthalten, mit denen
sichergestellt wird, dass vorrangige Auftrige im Einklang mit den Grundsdtzen der Notwendigkeit und Verhltnis-
méfRigkeit durchgefuhrt werden, z. B. einen Mechanismus, der bestechende Auftrage beriicksichtigt, und einen
Mechanismus, mit dem sichergestellt wird, dass das Volumen vorrangiger Auftrige das erforderliche Maf nicht
tberschreitet.

(69) Unter dem auflergewohnlichen Umstand, dass ein entlang der Halbleiter-Lieferkette in der Union tatiges
Unternechmen von einem Drittland ein Ersuchen zur Erfillung eines vorrangigen Auftrags erhilt, sollte das
Unternehmen die Kommission iiber dieses Ersuchen unterrichten, damit bewertet werden kann, ob die
Kommission — falls erhebliche Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit in kritischen Sektoren bestehen und
die anderen Anforderungen der Notwendigkeit, VerhaltnismiRigkeit und RechtmifRigkeit unter den Umstidnden des
Falls erfullt sind — ebenfalls eine Verpflichtung zur Erfullung vorrangiger Auftrige auferlegen sollte.
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(70)  Angesichts der Bedeutung, die der Gewiahrleistung der Versorgungssicherheit in kritischen Sektoren, die wesentliche
gesellschaftliche Funktionen wahrnehmen, zukommt, sollte die Einhaltung der Verpflichtung zur Erfillung
vorrangiger Auftrige keine Haftung fiir Schaden gegeniiber Dritten aufgrund etwaiger Verstofe gegen vertragliche
Pflichten nach sich ziehen, die sich aus der notwendigen voriibergehenden Anderung der Betriebsabldufe des
betreffenden Herstellers ergeben konnen, begrenzt auf das Ausmaf, in dem der Verstof8 gegen vertragliche Pflichten
fur die Einhaltung der vorgeschriebenen Rangfolge erforderlich war. Unternehmen, die moglicherweise in den
Anwendungsbereich vorrangiger Auftrige fallen, sollten diese Moglichkeit in den Bedingungen ihrer Geschifts-
vertrage vorwegnehmen. Unbeschadet der Anwendbarkeit anderer Bestimmungen bleibt die Haftung fiir fehlerhafte
Produkte gemif der Richtlinie 85/374/EWG des Rates (*) von diesem Haftungsausschluss unberiihrt.

(71) Die Verpflichtung zur vorrangigen Herstellung bestimmter Produkte achtet den Wesensgehalt der
unternehmerischen Freiheit und der Vertragsfreiheit gemifs Artikel 16 der Charta der Grundrechte der
Europdischen Union (im Folgenden ,Charta“) sowie des Eigentumsrechts gemdfl Artikel 17 der Charta und
beeintrichtigt sie nicht unverhaltnismifig. Jede Einschrinkung jener Rechte durch diese Verordnung wird gemif§
Artikel 52 Absatz 1 der Charta gesetzlich geregelt sein und den Wesensgehalt jener Rechte und Freiheiten achten
sowie den Grundsatz der Verhiltnismafigkeit wahren.

(72) Bei Aktivierung der Krisenstufe konnten zwei oder mehr Mitgliedstaaten der Kommission das Mandat erteilen, die
Nachfrage zu biindeln und bei der Vergabe offentlicher Auftrage im offentlichen Interesse im Einklang mit den
geltenden Vorschriften und Verfahren der Union in ihrem Namen zu handeln, um dadurch eine Hebelwirkung fiir
die Kaufkraft der Kommission zu erzielen. Die gemeinsame Beschaffung sollte nur zur Behebung von Stérungen der
Halbleiter-Lieferkette wahrend einer Krise genutzt werden. Mit dem Mandat konnte die Kommission erméchtigt
werden, Vereinbarungen iiber den Erwerb krisenrelevanter Produkte fiir bestimmte kritische Sektoren zu schliefen.
Die Kommission sollte im Benehmen mit dem Europiischen Halbleitergremium den Nutzen, die Notwendigkeit und
die Verhaltnismagigkeit jedes Antrags bewerten. Beabsichtigt sie, dem Antrag nicht nachzukommen, so sollte sie die
betreffenden Mitgliedstaaten und das Europdische Halbleitergremium unterrichten und die Griinde fiir ihre
Ablehnung nennen. Die Einzelheiten des Verfahrens sollten in einer Vereinbarung zwischen der Kommission und
den teilnehmenden Mitgliedstaaten festgelegt werden, in welcher die Griinde fiir die Verwendung des Mechanismus
der gemeinsamen Beschaffung und der einzugehenden Verbindlichkeiten angegeben sind. Diese Vereinbarung kann
die Zahl der zu schliefenden Vertrige und die Bedingungen fiir die gemeinsame Beschaffung, wie etwa Preise,
Lieferfristen, Mengen und Opt-in- oder Opt-out-Klauseln, umfassen. Die gemeinsame Beschaffung kann zur
Unterzeichnung eines einzigen Vertrags, der den Bedarf aller Mitgliedstaaten deckt, oder mehrerer Vertrage, die
jeweils den Bedarf eines oder mehrerer Mitgliedstaaten decken, fithren. Dariiber hinaus sollten die teilnehmenden
Mitgliedstaaten das Recht haben, Vertreter zu benennen, die das Vergabeverfahren und die Aushandlung der
Kaufvereinbarungen anleitend und beratend begleiten. Fiir die Einfithrung, die Verwendung oder den Weiterverkauf
der erworbenen Produkte sollten die teilnehmenden Mitgliedstaaten zustindig bleiben.

(73) Wahrend einer Krise infolge von Versorgungsengpassen bei Halbleitern konnte es notwendig werden, dass die Union
Schutzmafinahmen in Betracht zieht. Das Europiische Halbleitergremium sollte Stellung nehmen kénnen, um die
Kommission bei ihrer Bewertung der Frage zu unterstiitzen, ob die Marktlage einen erheblichen Mangel an
lebenswichtigen Giitern gemaf der Verordnung (EU) 2015/479 darstellt.

(74)  Der institutionelle Rahmen fiir Expertengruppen, einschlieflich der Transparenzvorschriften fir das Gremium und
seine Untergruppen, sollte unbeschadet dieser Verordnung fiir das Europiische Halbleitergremium gelten. Das
Europiische Halbleitergremium sollte die Kommission in spezifischen Fragen beraten und unterstiitzen. Diese
Fragen sollten Folgendes umfassen: die Beratung des Rates der offentlichen Korperschaften des Gemeinsamen
Unternehmens fiir Chips in Bezug auf die Initiative; den Austausch von Informationen iiber die Funktionsweise der
integrierten Produktionsstitten und offenen EU-Fertigungsbetriebe; die Erorterung und Vorbereitung der Ermittlung
spezifischer Sektoren und Technologien mit potenziell hoher sozialer Wirkung und grofler Bedeutung fiir die
Sicherheit, fiir die eine Zertifizierung vertrauenswiirdiger Produkte nétig ist, sowie eine koordinierte Uberwachung
und Krisenreaktion. Ferner sollte das Europdische Halbleitergremium die einheitliche Anwendung dieser
Verordnung sicherstellen sowie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und den Informationsaustausch
iiber Fragen im Zusammenhang mit dieser Verordnung erleichtern. Das Européische Halbleitergremium sollte auch
einen Gedankenaustausch mit der Kommission iiber die besten Wege, einen wirksamen Schutz und eine wirksame
Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, vertraulichen Informationen und Geschiftsgeheimnissen unter
gebiithrender Einbeziehung von Interessentrigern in Bezug auf den Halbleitersektor sicherzustellen, fithren. Das
Europiische Halbleitergremium sollte die Kommission in Fragen der internationalen Zusammenarbeit im Einklang

(*) Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten
tiber die Haftung fuir fehlerhafte Produkte (ABI. L 210 vom 7.8.1985, S. 29).
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mit internationalen Verpflichtungen unterstiitzen. Es sollte als Forum dienen, in dem unter anderem erdrtert wird,
wie die Zusammenarbeit entlang der globalen Halbleiter-Wertschopfungskette verbessert werden kann, unbeschadet
der Vorrechte des Europdischen Parlaments und des Rates gemdff den Vertrigen. Zu diesem Zweck sollte das
Europiische Halbleitergremium die Standpunkte der Industrieallianz fur Prozessoren und Halbleitertechnologien
und anderer Interessentriger beriicksichtigen. Dariiber hinaus sollte sich das Europdische Halbleitergremium mit
anderen Krisenreaktions- und Krisenvorsorgestrukturen der Union abstimmen sowie mit ihnen zusammenarbeiten
und Informationen austauschen, um ein kohirentes und koordiniertes Vorgehen der Union in Bezug auf
Krisenreaktions- und Krisenvorsorgemafinahmen fiir Halbleiterkrisen sicherzustellen.

(75) Den Vorsitz im Europdischen Halbleitergremium sollte ein Vertreter der Kommission fithren. Jeder Mitgliedstaat
sollte mindestens einen hochrangigen Vertreter im Europdischen Halbleitergremium benennen. Sie konnten auch
verschiedene Vertreter in Bezug auf verschiedene Aufgaben des Europaischen Halbleitergremiums benennen, z. B. je
nachdem, welcher Teil dieser Verordnung in den Sitzungen des Europdischen Halbleitergremiums erortert wird. Um
wichtige Ratschlige zu den Titigkeiten des Europdischen Halbleitergremiums einzuholen und eine angemessene
Beteiligung von Interessentrigern zu ermoglichen, sollte der Vorsitz Untergruppen einsetzen kénnen und befugt
sein, Arbeitsvereinbarungen zu treffen, indem er Experten und Beobachter zur Teilnahme an den Sitzungen auf
Ad-hoc-Basis einlddt, oder Interessentriger, insbesondere Organisationen, die die Interessen der Halbleiterindustrie
der Union vertreten, wie etwa die Industrieallianz fiir Prozessoren und Halbleitertechnologien, als Beobachter in die
Untergruppen einzuladen.

(76) Das Europiische Halbleitergremium sollte fiir seine Aufgaben im Zusammenhang mit der Initiative sowie fir seine
Aufgaben in Verbindung mit der Versorgungssicherheit und Resilienz sowie der Uberwachung und Krisenreaktion
jeweils getrennte Sitzungen abhalten. Die Mitgliedstaaten sollten sich bemiihen, eine wirksame und effiziente
Zusammenarbeit im Européischen Halbleitergremium zu gewahrleisten. Der Vorsitz sollte den Austausch zwischen
dem Europiischen Halbleitergremium und anderen Einrichtungen, Amtern, Agenturen und Experten- und
Beratungsgruppen der Union férdern konnen. Angesichts der Bedeutung der Versorgung mit Halbleitern fiir andere
Sektoren und des sich daraus ergebenden Koordinierungsbedarfs sollte der Vorsitz sicherstellen, dass andere Organe
und Einrichtungen der Union als Beobachter an den Sitzungen des Europaischen Halbleitergremiums teilnehmen,
sofern dies im Zusammenhang mit dem mit dieser Verordnung eingerichteten Uberwachungs- und Krisenreaktions-
mechanismus relevant und angemessen ist. Um die Arbeiten im Anschluss an die Umsetzung der Empfehlung
(EU) 2022/210 der Kommission (¥) fortzusetzen und zu nutzen, sollte das Europdische Halbleitergremium die
Aufgaben der Europidischen Expertengruppe fiir Halbleiter iibernechmen. Sobald das Europdische Halbleitergremium
seine Arbeit aufgenommen hat, sollte diese Expertengruppe aufgeldst werden.

(77) Den Mitgliedstaaten kommt bei der Anwendung und Durchsetzung dieser Verordnung eine Schliisselrolle zu. In
diesem Zusammenhang sollte jeder Mitgliedstaat eine oder mehrere fir die wirksame Durchfihrung dieser
Verordnung zustindige nationale Behorden benennen und sicherstellen, dass diese Behorden tiber angemessene
Befugnisse und Ressourcen verfiigen. Die Mitgliedstaaten konnten eine oder mehrere bereits bestehende Behorden
benennen. Um die Organisationseffizienz in den Mitgliedstaaten zu erhhen und eine offizielle Anlaufstelle fiir die
Offentlichkeit und andere Partner auf Ebene der Union und der Mitgliedstaaten, einschlieRlich der Kommission und
des Europiischen Halbleitergremiums, einzurichten, sollte jeder Mitgliedstaat innerhalb einer der von ihm gemafs
dieser Verordnung als zustindig benannten Behérden eine nationale zentrale Anlaufstelle benennen, die fiir die
Koordinierung von Fragen im Zusammenhang mit dieser Verordnung und die grenziibergreifende Zusammenarbeit
mit den zustindigen Behorden anderer Mitgliedstaaten zustindig ist.

(78) Zur Gewihrleistung einer vertrauensvollen und konstruktiven Zusammenarbeit der zustindigen Behorden auf
Unions- und nationaler Ebene sollten alle an der Anwendung dieser Verordnung beteiligten Parteien die
Vertraulichkeit der im Rahmen der Durchfithrung ihrer Tétigkeiten erlangten Informationen und Daten wahren, um
insbesondere Rechte des geistigen Eigentums, sensible Geschiftsinformationen und Geschiftsgeheimnisse zu
schiitzen. Alle Informationen, die im Rahmen der Bewerbung auf Anerkennung als integrierte Produktionsstatte
oder offener EU-Fertigungsbetrieb oder im Rahmen von Informationsersuchen oder Mitteilungspflichten gemaf
dieser Verordnung erlangt werden, sollten ausschlielich fiir die Zwecke dieser Verordnung verwendet werden und
gemifd Artikel 339 AEUV sowie den internen Vorschriften der Kommission iiber den sicheren Umgang mit Daten,
insbesondere dem Beschluss (EU, Euratom) 2015/443 der Kommission (*), unter das Berufsgeheimnis fallen. Die
Kommission und die zustidndigen nationalen Behorden, ihre Beamten, ihre Bediensteten und sonstige Personen, die
unter Aufsicht dieser Behorden titig sind, sowie Beamte und Bedienstete anderer Behorden der Mitgliedstaaten

(*) Empfehlung (EU) 2022/210 der Kommission vom 8. Februar 2022 iiber ein gemeinsames Instrumentarium der Union zur Behebung
von Lieferengpédssen bei Halbleitern und einen EU-Mechanismus zur Uberwachung des Halbleiter-Okosystems (ABL L 35 vom
17.2.2022,S.17).

(*) Beschluss (EU, Euratom) 2015/443 der Kommission vom 13. Mirz 2015 iiber Sicherheit in der Kommission (ABL. L 72 vom
17.3.2015, S. 41).
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sollten die Vertraulichkeit der bei der Durchfithrung ihrer Aufgaben und Titigkeiten erlangten Informationen
gewihrleisten. Dies sollte auch fur das Européische Halbleitergremium und den Halbleiterausschuss gelten, die mit
dieser Verordnung eingerichtet werden. Die Kommission sollte gegebenenfalls Durchfithrungsrechtsakte erlassen
konnen, um die praktischen Modalititen der Behandlung vertraulicher Informationen im Rahmen der Einholung
von Informationen festzulegen.

(79) Die Einhaltung der in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen sollte mittels Geldbuflen und Zwangsgeldern
durchsetzbar sein. Zu diesem Zweck sollten angemessene Geldbufien fiir die Missachtung von Informationsersuchen
und Mitteilungspflichten gemif§ dieser Verordnung festgelegt werden, wobei die unterschiedliche Schwere der
Missachtung beider Pflichten zu beriicksichtigen ist und fiir KMU andere Hochstbetrige gelten sollten. Auerdem
sollten Zwangsgelder fiir die Missachtung der Verpflichtung zur Annahme und Erfillung vorrangiger Auftrige
festgelegt werden, die verhiltnismifSig sein und das Preisniveau auf dem Markt wiahrend der letzten 90 Tage
widerspiegeln sollten, wobei fiir KMU andere Hochstbetrdge gelten sollten. Zusitzlich zu den Verjahrungsfristen fiir
die Durchsetzung von Sanktionen sollten auch Verjihrungsfristen fir die Verhdngung von Geldbuffen und
Zwangsgeldern gelten. Dariiber hinaus sollte die Kommission dem betreffenden Unternehmen oder den
entsprechenden Unternehmensverbianden Anspruch auf rechtliches Gehor einrdumen.

(80) Um dem technologischen Wandel und den Marktentwicklungen Rechnung zu tragen, um die wirksame
Durchfithrung und Evaluierung der Initiative sicherzustellen und um die Einzelheiten fir das Giitesiegel fiir
Exzellenzzentren festzulegen, sollte der Kommission die Befugnis tibertragen werden, gemif8 Artikel 290 AUEV
Rechtsakte zur Anderung dieser Verordnung beziiglich der Manahmen zu erlassen, die durch die Initiative
unterstiitzt werden und einer Weise, die mit den Zielen der Initiative im Einklang steht, sowie beziiglich der
messbaren Indikatoren fiir die Uberwachung der Durchfithrung der Initiative und zur Berichterstattung iiber deren
Fortschritte bei der Verwirklichung ihrer Ziele und um diese Verordnung durch die Festlegung des Verfahrens fiir die
Anwendung und der Anforderungen und der Bedingungen fiir die Gewihrung, die Uberwachung und den Entzug
des Giitesiegels fur Exzellenzzentren fur Entwurf zu ergdnzen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von
Sachverstandigen, durchfithrt, die mit den Grundsitzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen
Vereinbarung vom 13. April 2016 tiber bessere Rechtsetzung (¥) niedergelegt wurden. Um insbesondere fiir eine
gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europdische
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverstindigen der Mitgliedstaaten, und ihre
Sachverstandigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverstindigengruppen der Kommission, die
mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind.

(81)  Zur Gewihrleistung einheitlicher Bedingungen fiir die Durchfithrung dieser Verordnung sollten der Kommission im
Zusammenhang mit der Auswahl von ECIC Durchfithrungsbefugnisse iibertragen werden, damit die Ziele der
Initiative verwirklicht werden, indem die praktischen und operativen Modalititen fir die Funktionsweise
vorrangiger Auftrige sowie die praktischen Modalititen der Behandlung vertraulicher Informationen festgelegt
werden. Diese Befugnisse sollten gemaf der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 (*) ausgeiibt werden.

(82) Da das Ziel der vorliegenden Verordnung, nimlich die Schaffung eines Rahmens fiir die Stiarkung des Halbleiter-
Okosystems auf Unionsebene, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann und vielmehr
wegen des Umfangs und der Wirkungen der Malnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die
Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags tiber die Europdische Union verankerten Subsidiaritdtsprinzip
tatig werden. Entsprechend dem im selben Artikel genannten Grundsatz der Verhiltnismifigkeit geht diese
Verordnung nicht iiber das zur Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maf§ hinaus.

(83) Damit mit der Durchfithrung dieser Verordnung im Hinblick auf die Verwirklichung ihrer Ziele so bald wie moglich
begonnen werden kann, sollte sie schnell in Kraft treten —

() ABLL 123 vom 12.5.2016, S. 1.

(*) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen
Regeln und Grundsitze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchfiihrungsbefugnisse durch die Kommission
kontrollieren (ABI. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1

Gegenstand und allgemeine Ziele

(1)  Diese Verordnung schafft einen Rahmen fiir die Stirkung des Halbleiter-Okosystems auf Unionsebene, insbesondere
durch folgende Maflnahmen:

a) Einrichtung der Initiative ,Chips fiir Europa“ (im Folgenden ,Initiative®);

b) Festlegung der Kriterien fir die Anerkennung und Unterstiitzung integrierter Produktionsstitten und offener
EU-Fertigungsbetriebe, die neuartige Anlagen sind und die die Versorgungssicherheit und die Resilienz des Halbleiter-
Okosystems der Union fordern;

¢) Einrichtung eines Koordinierungsmechanismus zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission zur Kartierung und
Uberwachung des Halbleitersektors der Union sowie zur Krisenpravention und Reaktion auf Versorgungsengpdsse bei
Halbleitern und gegebenenfalls zur Konsultation von Interessentragern aus dem Halbleitersektor.

(2)  Das erste allgemeine Ziel dieser Verordnung besteht darin, die notwendigen Voraussetzungen fiir die Wettbewerbs-
und Innovationskapazitit der Union sicherzustellen und die Anpassung der Industrie an strukturelle Verinderungen
sicherzustellen.

(3)  Das zweite allgemeine Ziel, das eigenstindig ist und das in Absatz 2 festgelegte erste allgemeine Ziel erginzt, besteht
darin, das Funktionieren des Binnenmarkts zu verbessern, indem ein einheitlicher Unionsrechtsrahmen zur Erhohung der
Resilienz und Versorgungssicherheit der Union im Bereich der Halbleitertechnologien festgelegt wird.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Fiir die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:
1. ,Halbleiter” bezeichnet eines der Folgenden:

a) einen einfachen oder Verbundwerkstoft, einschlieBlich neuartiger Werkstoffe, dessen elektrische Leitfahigkeit
verindert werden kann, oder

b) eine Komponente, die aus mehreren Schichten halbleitender, isolierender und leitender Werkstoffe besteht, welche
nach einem vorgegebenen Muster festgelegt sind und genau definierte elektronische undfoder photonische
Funktionen ausfithren sollen;

2. ,Chip“ bezeichnet ein elektronisches Gerdt, das auf einem einzigen Stiick Halbleiterwerkstoff verschiedene Funktions-
elemente enthilt, typischerweise in Form von Speicher-, Logik-, Prozessor-, Optoelektronik- und Analoggeriten;

3. ,Quantenchip” bezeichnet ein Gerit, mit dem Informationen auf der Ebene einzelner Quantensysteme verarbeitet
werden, wobei der Integrationsgrad der Komponenten auf einem einzigen Chip je nach verwendeter
Quantenplattform, einschlieflich Plattformen fiir Quanteninformatik, -kommunikation, -sensorik oder -metrologie,
variiert;

4. ,Technologieknoten“ bezeichnet einen spezifischen Halbleiterfertigungsprozess und seine Entwurfsregeln;

5. ,Halbleiter-Lieferkette“ bezeichnet das System der Tétigkeiten, Organisationen, Akteure, Technologien, Informationen,
Ressourcen und Dienstleistungen, die mit der Herstellung von Halbleitern verbunden sind, einschlieSlich Rohstoffen
und verarbeiteten Werkstoffen, wie etwa Gase, Fertigungsausriistung, Entwurf, samt der damit verbundenen
Softwareentwicklung, Fertigung, Montage, Priifung und Packaging;
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6. ,Halbleiter-Wertschopfungskette” bezeichnet die Reihe der Titigkeiten im Zusammenhang mit einem
Halbleiterprodukt von der Konzeption bis zur Endverwendung, einschlieBlich Rohstoffen und verarbeiteten
Werkstoffen, wie etwa Gase, Fertigungsausriistung, Forschung, Entwicklung und Innovation, Entwurf, samt der damit
verbundenen Softwareentwicklung, Fertigung, Priffung, Montage und Packaging bis hin zur Einbettung und
Integration in Endprodukte und zu Verfahren am Ende der Lebensdauer wie Wiederverwendung, Zerlegung und
Recycling;

7., Pilotanlage” bezeichnet ein Versuchsprojekt oder eine Erprobungsmafinahme, das oder die auf héhere Technologie-
Reifegrade der Stufen 3 bis 8 abzielt, um eine unterstiitzende Infrastruktur weiterzuentwickeln, die notwendig ist, um
ein Produkt oder System anhand der Modellannahmen zu testen, zu demonstrieren, zu validieren und zu kalibrieren;

8. ,Koordinator* bezeichnet einen in der Union niedergelassenen Rechtstrager, der Mitglied eines Konsortiums fiir eine
europdische Chip-Infrastruktur ist und von allen Mitgliedern des Konsortiums als Hauptansprechpartner fur die
Kommission benannt wurde;

9. ,kleine und mittlere Unternehmen® oder ,KMU* bezeichnet kleine oder mittlere Unternehmen im Sinne des Artikels 2
des Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission (¥);

10. ,kleines Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung“ bezeichnet ein kleines Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung
im Sinne des Artikels 2 Nummer 20 der Verordnung (EU) 2021/695;

11. ,neuartige Anlage” bezeichnet eine neue oder erheblich modernisierte Halbleiterfertigungsanlage oder eine Anlage zur
Herstellung von Ausriistung oder Schliisselkomponenten fiir solche Ausriistung, die iiberwiegend in der Halbleiter-
fertigung verwendet werden, welche eine Innovation in Bezug auf das Fertigungsverfahren oder Endprodukt bietet,
die im Wesentlichen in der Union noch nicht vorhanden ist oder noch nicht konkret geplant ist, einschlieflich
Innovationen, die Verbesserungen der Rechenleistung oder des Sicherheitsniveaus, der Gefahrenabwehr oder der
Zuverlassigkeit oder der Energieeffizienz und Umweltbilanz oder des Technologieknotens oder Trigermaterials oder
im Hinblick auf die Einfithrung von Produktionsverfahren, die Effizienzsteigerungen ermoglichen, betreffen oder die
Rezyklierbarkeit verbessern oder Produktionsinputs verringern;

12. ,Chips der nichsten Generation* bezeichnet Chips, die iber den aktuellen Stand der Technik hinausgehen, da sie
erhebliche Verbesserungen der Funktionsleistung, der Rechenleistung oder der Energieeffizienz sowie andere
erhebliche Energie- und Umweltvorteile bieten;

13. ,Halbleitertechnologien der nichsten Generation® bezeichnet Halbleitertechnologien, die iiber den aktuellen Stand der
Technik hinausgehen, da sie erhebliche Verbesserungen der Funktionsleistung, der Rechenleistung oder der

Energieeffizienz sowie andere erhebliche Energie- und Umweltvorteile bieten;

14. ,hochmoderne Halbleitertechnologien® bezeichnet den aktuellen Stand der Innovation bei Chips und Halbleitertech-
nologien zum Zeitpunkt der Durchfithrung von Projekten;

15. ,Halbleiterfertigung* bezeichnet jede der Stufen der Herstellung und Verarbeitung von Halbleiter-Wafern, einschlielich
Tragermaterial, Front-End und Back-End, die erforderlich sind, um ein fertiges Halbleiterprodukt zu liefern;

16. ,Front-End“ bezeichnet die gesamte Verarbeitung eines Halbleiter-Wafers;
17. ,Back-End"“ bezeichnet das Packaging, die Montage und die Priifung des Halbleiterprodukts;
18. ,Nutzer von Halbleitern“ bezeichnet Unternehmen, die Produkte herstellen, in die Halbleiter eingebaut sind;

19. ,wichtige Marktakteure” bezeichnet Unternehmen in der Halbleiter-Lieferkette der Union, deren zuverldssiges
Funktionieren fiir die Versorgung mit Halbleitern von wesentlicher Bedeutung ist;

20. kritischer Sektor bezeichnet einen der in Anhang IV genannten Sektoren;

21. ,krisenrelevantes Produkt“ bezeichnet Halbleiter, Zwischenprodukte sowie Rohstoffe und verarbeitete Werkstoffe, die
entweder direkt in kritischen Sektoren eingesetzt oder zur Herstellung von in kritischen Sektoren genutzten Geridten
verwendet werden und fiir die Herstellung von Halbleitern oder Zwischenprodukten erforderlich sind sowie von einer
Halbleiterkrise betroffen und fiir die Gewahrleistung wesentlicher Funktionen eines kritischen Sektors relevant sind;

22. ,Produktionsvermogen” bezeichnet die Fahigkeit einer Fertigungsanlage, bestimmte Arten von Produkten zu fertigen;

(*) Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren
Unternehmen (ABL L 124 vom 20.5.2003, S. 36).
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23. ,Produktionskapazitit* bezeichnet den hochsten moglichen Output einer Fertigungsanlage;

24. ,Geschiftsgeheimnis“ bezeichnet ein Geschiftsgeheimnis im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Richtlinie
(EU) 2016/943.

KAPITEL 11

Initiative ,,Chips fiir Europa“

Artikel 3

Einrichtung der Initiative

(1)  Die Initiative wird fur die Laufzeit des durch die Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 des Rates (*’) festgelegten
Mehrjihrigen Finanzrahmens 2021-2027 eingerichtet.

(2)  Die Initiative wird mit Finanzmitteln des Programms ,Horizont Europa“ und des Programms ,Digitales Europa“,
insbesondere des spezifischen Ziels 6 des Programms ,Digitales Europa“, in indikativer Hohe von hochstens 1,725 Mrd.
EUR bzw. 1,575 Mrd. EUR unterstiitzt. Die Ausfithrung dieser Mittel erfolgt im Einklang mit den Verordnungen
(EU) 2021/694 und (EU) 2021/695.

Artikel 4
Ziele der Initiative

(1) Das allgemeine Ziel der Initiative besteht darin, einen grofflichigen technologischen Kapazititsaufbau zu
verwirklichen und damit verbundene Forschungs- und Innovationstitigkeiten in der gesamten Halbleiter-Wertschop-
fungskette der Union zu unterstiitzen, um die Entwicklung und Einfithrung von hochmodernen Halbleitertechnologien,
Halbleitertechnologien der nichsten Generation und Quantentechnologien der nichsten Generation sowie Innovationen
bei etablierten Technologien zu ermdglichen, mit denen fortschrittliches Entwurfs-, Systemintegrations- und Chipproduk-
tionsvermaégen in der Union gestirkt und damit die Wettbewerbsfdhigkeit der Union gesteigert wird. Die Initiative tragt
zudem zur Verwirklichung des griinen und des digitalen Wandels bei, insbesondere durch die Verringerung der
Klimaauswirkungen elektronischer Systeme, die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Chips der nachsten Generation, die
Stirkung der Prozesse der Kreislaufwirtschaft, durch einen Beitrag zu hochwertigen Arbeitsplitzen innerhalb des
Halbleiter-Okosystems und durch die Beriicksichtigung der Grundsitze der konzeptionsintegrierten Sicherheit, die vor
Cybersicherheitsbedrohungen schiitzen.

(2)  Mit der Initiative werden die folgenden fiinf operativen Ziele verfolgt:
a) operatives Ziel 1: Aufbau fortschrittlicher Entwurfskapazititen fiir integrierte Halbleitertechnologien;

b) operatives Ziel 2: Ausbau bestehender und Entwicklung neuer fortschrittlicher Pilotanlagen in der gesamten Union, um
die Entwicklung und Einfihrung von hochmodernen Halbleitertechnologien und von Halbleitertechnologien der
nichsten Generation zu ermdéglichen;

c) operatives Ziel 3: Aufbau fortschrittlicher technologischer und ingenieurstechnischer Kapazititen zur Beschleunigung
der innovativen Entwicklung hochmoderner Quantenchips und dazugehériger Halbleitertechnologien;

d) operatives Ziel 4: Einrichtung eines unionsweiten Netzes von Kompetenzzentren durch den Ausbau bestehender oder
die Schaffung neuer Anlagen;

e) operatives Ziel 5: Durchfithrung von Titigkeiten, die gemeinsam als ,,Chip-Fonds*“-Titigkeiten zu bezeichnen sind, zur
Erleichterung des Zugangs zur Fremd- und Beteiligungsfinanzierung, unter anderem durch die Bereitstellung klarer
Leitlinien, insbesondere fiir Start-ups, Scale-ups, KMU und kleine Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung in der
Halbleiter-Wertschopfungskette, durch eine Mischfinanzierungsfazilitat im Rahmen des Fonds ,InvestEU und iiber den
Europdischen Innovationsrat.

(3) Die in Absatz 2 genannten operativen Ziele der Initiative konnen Tatigkeiten zum Kapazititsaufbau und damit
verbundene Forschungs- und Innovationstitigkeiten umfassen. Alle Titigkeiten zum Kapazititsaufbau werden aus dem
Programm ,Digitales Europa“ finanziert, und die damit verbundenen Forschungs- und Innovationstitigkeiten werden aus
dem Programm ,Horizont Europa“ finanziert.

(*) Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 des Rates vom 17. Dezember 2020 zur Festlegung des mehrjdhrigen Finanzrahmens fur die
Jahre 2021 bis 2027 (ABL. L 433 I vom 22.12.2020, S. 11).
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Artikel 5

Inhalt der Initiative

Mit der Initiative wird Folgendes verfolgt:
a) im Rahmen ihres operativen Ziels 1:

i) Aufbau und Pflege einer unionsweit verfugbaren virtuellen Entwurfsplattform, die bestehende und neue
Entwurfsumgebungen mit erweiterten Bibliotheken und Instrumente fiir die elektronische Entwurfsautomatisierung
(EDA) umfasst;

ii) Ausbau der Entwurfsfihigkeiten durch Férderung von innovativen Entwicklungen wie etwa quelloffenen
Prozessorarchitekturen und anderen innovativen Architekturen, Chiplets, programmierbaren Chips, neuen Arten
von Speichern, Prozessoren, Beschleunigern oder Chips mit niedrigem Energieverbrauch, die gemifl den
Grundsitzen der konzeptionsintegrierten Sicherheit aufgebaut sind;

iii) Erweiterung des Halbleiter-Okosystems durch Integration der vertikalen Marktsektoren wie etwa Gesundheit,
Mobilitdt, Energie, Telekommunikation, Sicherheit, Verteidigung und Raumfahrt, um so zu den Vorhaben der
Union in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitales und Innovation beizutragen;

b) im Rahmen ihres operativen Ziels 2:

i) Stdrkung der Fahigkeiten in den Bereichen Chipproduktionstechnologien der ndchsten Generation und Fertigungs-
ausriistung durch die Einbeziehung von Forschungs- und Entwicklungstitigkeiten und die Vorbereitung der
Entwicklung kiinftiger Technologicknoten, wie etwa kleinste Technologieknoten, FD-SOI-Technologien (Fully
Depleted Silicon on Insulator — FD-SOI), neue Halbleiterwerkstoffe oder Integration heterogener Systeme sowie
fortschrittliche Modulmontage und fortschrittliches Packaging in grof8en, mittleren und kleinen Mengen;

ii) Unterstiitzung von Innovation in groffem Mafstab durch Zugang zu neuen oder bestehenden Pilotanlagen fiir
Erprobung, Test, Prozesssteuerung, Priifung der Zuverldssigkeit des Endprodukts und Validierung neuer
Entwurfskonzepte zur Integration von Schliisselfunktionen;

i) Unterstiitzung integrierter Produktionsstitten und offener EU-Fertigungsbetriebe durch bevorzugten Zugang zu den
neuen Pilotanlagen sowie Sicherstellung des effektiven Zugangs zu neuen Pilotanlagen unter fairen Bedingungen fiir
ein breites Spektrum von Nutzern des Halbleiter-Okosystems der Union;

¢) im Rahmen ihres operativen Ziels 3:
i) Entwicklung innovativer Entwurfsbibliotheken fiir Quantenchips;

ii) Unterstiitzung der Entwicklung neuer oder bestehender Pilotanlagen, Reinrdume und Fertigungsbetriebe fur das
Prototyping und die Herstellung von Quantenchips fiir die Integration von Quantenschaltungen und
Steuerelektronik;

i) Entwicklung von Anlagen fiir die Priifung und Validierung fortschrittlicher Quantenchips, die in den Pilotanlagen
hergestellt werden, um den Kreis des Innovations-Feedbacks zwischen Entwicklern, Herstellern und Nutzern von
Quantenkomponenten zu schliefSen;

d) im Rahmen ihres operativen Ziels 4:

i) Stirkung der Kapazititen und Bereitstellung eines breiten Spektrums an Expertise fiir die Interessentriger,
einschlieflich als Endnutzer auftretender Start-ups und KMU, um den Zugang zu den im vorliegenden Artikel
genannten Kapazititen und Anlagen und deren effektive Nutzung zu erleichtern;

ii) Bewiltigung des Mangels und Ungleichgewichts bei Kenntnissen und Fertigkeiten durch Anziehung, Mobilisierung
und Erhaltung neuer Talente in den Bereichen Forschung, Entwurf und Herstellung und Unterstiitzung der
Heranbildung geeignet qualifizierter Arbeitskrdfte in den Fachbereichen Naturwissenschaft, Technologie,
Ingenieurwesen und Mathematik bis zur Postdoktorandenebene zur Stirkung des Halbleiter-Okosystems, unter
anderem durch die Bereitstellung geeigneter Schulungsmoglichkeiten fiir Studierende wie etwa duale
Studienprogramme und Studienberatung, zusitzlich zur Umschulung und Weiterbildung von Arbeitskriften;

e) im Rahmen ihres operativen Ziels 5:

i) Verbesserung der Hebelwirkung des Einsatzes von Haushaltsmitteln der Union und Erzielung einer stirkeren
Multiplikatorwirkung im Hinblick auf die Mobilisierung von Finanzmitteln des Privatsektors;

ii) Unterstiitzung von Unternehmen, die Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanzmitteln haben, und Stirkung der
notwendigen wirtschaftlichen Resilienz in der gesamten Union und in den Mitgliedstaaten;
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i) Beschleunigung von und Verbesserung des Zugangs zu Investitionen im Bereich Chipentwurf, Halbleiterfertigung
und Integrationstechnologien sowie Mobilisierung von Finanzmitteln sowohl des offentlichen als auch des
Privatsektors bei gleichzeitiger Erhéhung der Versorgungssicherheit und der Resilienz des Halbleiter-Okosystems in
der gesamten Halbleiter-Wertschopfungskette.

Artikel 6

Synergien mit Unionsprogrammen

Die Initiative wird in Synergie mit Unionsprogrammen nach Anhang III durchgefiihrt. Die Kommission stellt sicher, dass die
Verwirklichung der Ziele bei der Nutzung des komplementdren Charakters der Initiative fiir Unionsprogramme nicht
behindert wird.

Artikel 7

Konsortium fiir eine europiische Chip-Infrastruktur

(1) Zur Durchfihrung von im Rahmen der Initiative finanzierten Mafnahmen kann gemiff dem vorliegenden Artikel
ein Rechtstrdger in Form eines Konsortiums fiir eine europdische Chip-Infrastruktur (im Folgenden ,ECICY) gegriindet
werden. Es kann mehr als ein ECIC gegriindet werden.

(2)  Ein ECIC

a) besitzt Rechtspersonlichkeit ab dem Tag des Inkrafttretens des in Absatz 5 genannten Durchfithrungsrechtsakts der
Kommission,;

b) verfigt in jedem betreffenden Mitgliedstaat tiber die weitestgehende Rechts- und Geschiftsfihigkeit, die juristischen
Personen nach dem nationalen Recht dieses Mitgliedstaats zuerkannt wird und insbesondere iiber die Fihigkeit,
bewegliches und unbewegliches Vermogen sowie geistiges Eigentum zu erwerben, zu besitzen und zu verduflern,
Vertrdge zu schlieSen und vor Gericht aufzutreten;

¢) hat einen einzigen satzungsmafigen Sitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats;

d) wird von mindestens drei Mitgliedern (im Folgenden , Griindungsmitglieder”) gegriindet, namlich Mitgliedstaaten, oder
offentliche oder private Rechtstrager aus mindestens drei Mitgliedstaaten oder eine Kombination davon, um eine breite
Vertretung aus der gesamten Union zu erreichen;

e) stellt sicher, dass nach dem Erlass des in Absatz 5 genannten Durchfithrungsbeschlusses zur Griindung des ECIC andere
Mitgliedstaaten dem ECIC jederzeit als Mitglieder beitreten konnen, dass andere 6ffentliche oder private Rechtstrager
jederzeit zu fairen und angemessenen Bedingungen, die in der Satzung des ECIC festgelegt sind, als Mitglieder beitreten
konnen und dass Mitgliedstaaten, die keinen finanziellen oder nichtfinanziellen Beitrag leisten, dem ECIC durch
Mitteilung an diesen als Beobachter ohne Stimmrecht beitreten konnen;

f) benennt einen Koordinator.

(3)  Der Koordinator eines potenziellen ECIC stellt bei der Kommission im Namen aller Griindungsmitglieder einen
schriftlichen Antrag. Dieser Antrag enthilt Folgendes:

a) ein Ersuchen an die Kommission, ein ECIC zu griinden, mit einer Liste der Griindungsmitglieder, die das Konsortium
bilden;

b) eine Beschreibung der wichtigsten Aufgaben, Titigkeiten und erforderlichen Ressourcen fur die Durchfithrung der im
Antrag beschriebenen Mafinahmen;

¢) den Entwurf der Satzung des ECIC, der zumindest Folgendes umfasst:
i) die Dauer der und das Verfahren zur Auflosung gemafs Artikel 10;
ii)  die Haftungsregelung gemafl Artikel 8;
i) den satzungsmafigen Sitz und den Namen des ECIC;
iv) den Anwendungsbereich der Aufgaben und Tatigkeiten des ECIC;
v)  die Mitgliedschaft, einschlielich der Bedingungen und des Verfahrens fiir Anderungen der Mitgliedschaft;

vi) den Haushalt, einschlieflich der Regelungen fiir die jeweiligen Finanz- und Sachbeitrdge seiner Mitglieder;
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vii) das Eigentum an den Ergebnissen;
viii) die Governance, einschlieflich des Beschlussverfahrens und der spezifischen Rollen;
ix) gegebenenfalls der Stimmrechte;

d) eine Erklirung des Aufnahmenmitgliedstaats, ob er das ECIC ab dem Tag seiner Griindung als internationale Einrichtung
im Sinne des Artikels 143 Absatz 1 Buchstabe g und des Artikels 151 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2006/112/EG
und als internationale Einrichtung im Sinne des Artikels 11 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2020/262
anerkennt, vorbehaltlich der Grenzen und Bedingungen fiir die in jenen Bestimmungen vorgesehenen Befreiungen, die
in einer Vereinbarung zwischen den Mitgliedern des ECIC festgelegt werden;

e) eine Beschreibung, in der ausgefiihrt wird, wie die vom ECIC ergriffenen Malnahmen zu den in Artikel 4 festgelegten
einschldgigen Zielen beitragen, einschlieflich eines Uberblicks iiber die erwarteten Auswirkungen einer potenziellen
offentlichen Finanzierung;

f) eine Erkldrung, dass das ECIC seine Tatigkeiten gemafS den Grundsitzen einer soliden Haushaltsfihrung ausiibt, um
seiner finanziellen Verantwortung gerecht zu werden.

(4)  Die Kommission bewertet die Antrige anhand aller folgenden Kriterien:

a) angemessene Kompetenzen, angemessene Fachkenntnisse und angemessenes Vermdgen der vorgeschlagenen
Griindungsmitglieder des ECIC in Bezug auf Halbleiter;

b) angemessene Verwaltungskapazitit, Personalstirke und Ressourcen, die fiir die Erfullung des entsprechenden
satzungsmifigen Zwecks erforderlich sind;

c¢) operative und rechtliche Mittel, um die auf Unionsebene festgelegten Vorschriften fiir die Verwaltung sowie das
Vertrags- und Finanzmanagement anzuwenden;

d) angemessene finanzielle Tragfihigkeit, die der Hohe der Unionsmittel entspricht, mit deren Verwaltung es beauftragt
werden soll, und die gegebenenfalls durch Rechnungslegungsunterlagen und Bankausziige nachgewiesen wird;

e) Beitrdge der Mitglieder des ECIC, die dem ECIC zur Verfiigung gestellt wiirden, und die damit verbundenen Regelungen;
f) Offenheit des ECIC fiir neue Mitglieder;

g) Fahigkeit des ECIC, den Bedarf der Halbleiter-Wertschopfungskette der Union, einschlieBlich Start-ups und KMU, zu
decken;

h) Beitrag der zur Durchfithrung vorgeschlagenen Maffnahme zu den in Artikel 4 festgelegten einschligigen Zielen,
insbesondere ihren Beitrag zur Gewéhrleistung der langfristigen Wettbewerbsfahigkeit des Halbleitersektors der Union.

(5)  Die Kommission erlésst auf der Grundlage der in Absatz 4 festgelegten Kriterien einen Durchfithrungsrechtsakt, mit
dem entweder der Antragsteller als ECIC anerkannt oder der Antrag abgelehnt wird. Die Kommission teilt dies den
Griindungsmitgliedern entsprechend mit. Diese Durchfithrungsrechtsakte werden gemdfl dem in Artikel 38 Absatz 2
genannten Priifverfahren erlassen.

(6)  Der Durchfithrungsbeschluss zur Griindung des ECIC wird im Amtsblatt der Europdischen Union veréffentlicht.

(7)  Anderungen der Satzung des ECIC miissen mit den Zielen dieser Verordnung vereinbar sein und zu ihnen beitragen.
Das ECIC notifiziert diese Anderungen der Kommission innerhalb von zehn Tagen nach ihrer Annahme. Diese
Notifikationen enthalten Folgendes:

a) den Wortlaut der vorgeschlagenen oder gegebenenfalls beschlossenen Anderung einschlieflich des Tages ihres
Inkrafttretens und

b) die gednderte, konsolidierte Fassung der Satzung des ECIC.
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Die Kommission kann gegen diese Anderungen innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt dieser Notifikation Einwinde erheben;
sie gibt die Griinde dafiir an, weshalb die Anderungen die Anforderungen dieser Verordnung nicht erfiillen.

Die Anderungen werden wirksam, nachdem die Frist fiir die Erhebung von Einwdnden gemédf Unterabsatz 2 abgelaufen ist,

nachdem die Kommission auf ihr Einspruchsrecht verzichtet oder nachdem die Kommission ihre Einwande zuriickgezogen
hat.

(8)  Ein ECIC erstellt einen jihrlichen Tatigkeitsbericht, der eine technische Beschreibung seiner Tatigkeiten und einen
Finanzbericht enthalt. Der jihrliche Tatigkeitsbericht enthalt eine Bewertung der 6kologischen und sozialen Auswirkungen
der finanzierten Maflnahmen und wird der Kommission tibermittelt und 6ffentlich zuginglich gemacht. Die Kommission
kann Empfehlungen zu den im jahrlichen Tatigkeitsbericht behandelten Angelegenheiten abgeben. Die Kommission
tibermittelt dem Europdischen Parlament und dem Europiischen Halbleitergremium unverziiglich die jahrlichen Tatigkeits-
berichte des ECIC.

(9)  Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass das ECIC sich geweigert hat, ein neues Mitglied des Konsortiums
aufzunehmen, ohne ausreichend Griinde fiir die Weigerung auf der Grundlage der in seiner Satzung festgelegten fairen und
angemessenen Bedingungen anzugeben, so kann dieser Mitgliedstaat die Angelegenheit dem Rat der offentlichen
Korperschaften des Gemeinsamen Unternehmens fiir Chips zur Kenntnis bringen. Der Rat der 6ffentlichen Korperschaften
des Gemeinsamen Unternehmens fiir Chips empfiehlt erforderlichenfalls gemafl Artikel 137 Buchstabe f der Verordnung
(EU) 2021/2085, dass das ECIC Abhilfemanahmen wie etwa eine Anderung seiner Satzung ergreift.

Artikel 8

Haftung des ECIC
(1)  Ein ECIC haftet fiir seine Schulden.

(2)  Die finanzielle Haftung der Mitglieder fiir die Schulden des ECIC ist auf ihre jeweiligen Beitrige zum ECIC
beschrinkt. Die Mitglieder konnen in der Satzung des ECIC festlegen, dass sie eine pauschale Haftung iiber ihre jeweiligen
Beitrige hinaus oder eine unbeschrankte Haftung {ibernehmen.

(3)  Die Union haftet nicht fiir die Schulden eines ECIC.

Artikel 9

Anwendbares Recht und Gerichtsstand des ECIC

(1)  Die Griindung und interne Funktionsweise eines ECIC unterliegen
a) dem Unionsrecht, insbesondere dieser Verordnung;

b) im Fall von Angelegenheiten, die im Unionsrecht nicht oder nur teilweise geregelt sind, dem nationalen Recht des
Mitgliedstaats, in dem das ECIC seinen satzungsmafigen Sitz hat;

¢) der Satzung des ECIC und ihren Durchfithrungsvorschriften.

(2)  Unbeschadet der Fille, in denen der Gerichtshof der Europiischen Union (im Folgenden ,Gerichtshof“) nach den
Vertrdagen zustindig ist, bestimmt sich die Zustdndigkeit fiir die Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern in
Bezug auf das ECIC, zwischen den Mitgliedern und dem ECIC sowie zwischen einem ECIC und Dritten nach dem
nationalen Recht des Mitgliedstaats, in dem das ECIC seinen satzungsmafigen Sitz hat.

Artikel 10

Auflésung des ECIC
(1) In der Satzung eines ECIC ist das Verfahren fiir seine Auflosung nach einem Beschluss seiner Mitglieder festgelegt.

(2)  Ist das ECIC nicht in der Lage, seine Schulden zu begleichen, so gelten die Insolvenzvorschriften des Mitgliedstaats, in
dem das ECIC seinen satzungsmafSigen Sitz hat.
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Artikel 11

Europiisches Netz der Kompetenzzentren fiir Halbleiter

(1)  Fir die Zwecke des operativen Ziels 4 der Initiative wird ein europdisches Netz der Kompetenzzentren fiir Halbleiter,
Systemintegration und Entwurf (im Folgenden ,Netz®) eingerichtet. Das Netz setzt sich aus den vom Gemeinsamen
Unternehmen fiir Chips gemifd Absatz 3 ausgewihlten Kompetenzzentren zusammen.

(2) Die Kompetenzzentren fithren zum Nutzen von und in enger Zusammenarbeit mit der Unionsindustrie,
insbesondere KMU und Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung, sowie Forschungs- und Technologieorganisationen,
Hochschulen, dem offentlichen Sektor und anderen einschligigen Interessentrigern entlang der Halbleiter-Wertschop-
fungskette alle oder einige der folgenden Tatigkeiten durch:

a) Bereitstellung des Zugangs zu Entwurfsdienstleistungen und Entwurfsinstrumenten im Rahmen des operativen Ziels 1
der Initiative sowie zu den Pilotanlagen, die im Rahmen des operativen Ziels 2 der Initiative unterstiitzt werden;

b) Sensibilisierung und Bereitstellung der nétigen Fachkenntnisse, Expertise und Fertigkeiten fiir die Interessentriger, um
ihnen zu helfen, die Entwicklung von neuen Halbleitertechnologien, Halbleiterfertigung, Ausriistung, Entwurfsoptionen
und Systemkonzepten sowie die Integration neuer Halbleitertechnologien unter effektiver Nutzung der Infrastruktur
und anderer verfiigbarer Ressourcen des Netzes zu beschleunigen;

¢) Sensibilisierung und Bereitstellung oder Sicherstellung des Zugangs zu Expertise, Fachkenntnissen und Dienstleistungen,
einschliefSlich Systementwurfsreife, neuen und bestehenden Pilotanlagen und Unterstiitzungsmafnahmen, die fiir den
Aufbau von im Rahmen der Initiative unterstiitzten Fertigkeiten und Kompetenzen erforderlich sind;

d) Erleichterung des Transfers von Expertise und Fachkenntnissen zwischen Mitgliedstaaten und Regionen zur Forderung
des Austauschs von Fertigkeiten, Kenntnissen und bewihrten Verfahren sowie zur Forderung gemeinsamer Programme;

e) Entwicklung und Verwaltung spezifischer Schulungsmafinahmen zu Halbleitertechnologien und ihren Anwendungen,
um die Entwicklung des Talentpools durch Qualifizierung und Umschulung zu unterstiitzen und die Zahl der
Studenten sowie die Qualitit der Ausbildung in einschligigen Studienfichern an Schulen und Hochschulen in der
Union bis zum Promotionsniveau zu erhohen, indem Verbindungen zwischen Studenten und Halbleiterunternehmen
in der gesamten Union erleichtert werden, wobei der Beteiligung von Frauen besondere Aufmerksamkeit gewidmet
wird.

(3)  Die Mitgliedstaaten benennen infrage kommende Kompetenzzentren entsprechend ihren nationalen Verfahren sowie
administrativen und institutionellen Strukturen in einem offenen und wettbewerblichen Verfahren.

Im Arbeitsprogramm des Gemeinsamen Unternehmens fiir Chips wird das Verfahren fir die Einrichtung von
Kompetenzzentren festgelegt, einschlieRlich der Auswahlkriterien sowie weiterer Einzelheiten zur Durchfithrung der in
diesem Artikel genannten Aufgaben und Funktionen.

Das Gemeinsame Unternehmen fiir Chips wihlt die Kompetenzzentren, die das Netz bilden, aus.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission maximieren die Synergien mit bestehenden Kompetenzzentren, die im Rahmen
anderer Initiativen der Union eingerichtet wurden, wie etwa die europdischen digitalen Innovationszentren.

(4)  Die Kompetenzzentren legen ihre Organisation, Zusammensetzung und Arbeitsweise weitgehend nach eigenem
Ermessen fest. Die Organisation, Zusammensetzung und Arbeitsweise der Kompetenzzentren halten die Ziele und
Vorgaben dieser Verordnung und der Initiative ein und tragen zu ihnen bei.

Artikel 12

Durchfithrung

(1)  Die operativen Ziele 1 bis 4 der Initiative werden dem Gemeinsamen Unternehmen ftr Chips tibertragen und durch
im Arbeitsprogramm des Gemeinsamen Unternehmens fiir Chips festgelegte MafSnahmen durchgefiihrt.
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(2)  Um dem technologischen Wandel und den Marktentwicklungen Rechnung zu tragen, wird der Kommission die
Befugnis iibertragen, gemif$ Artikel 37 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um Anhang I hinsichtlich der dort festgelegten
Mafnahmen auf eine Weise, die mit den in Artikel 4 festgelegten Zielen der Initiative im Einklang steht, zu dndern.

(3)  Um die wirksame Durchfithrung und Evaluierung der Initiative sicherzustellen, wird der Kommission die Befugnis
tibertragen, delegierte Rechtsakte gemdfl Artikel 37 zu erlassen, um Anhang II hinsichtlich der messbaren Indikatoren fiir
die Uberwachung der Durchfithrung und die Berichterstattung iiber Fortschritte der Initiative bei der Verwirklichung ihrer
in Artikel 4 festgelegten Ziele zu dndern.

(4)  Um eine wirksame Durchfithrung, Uberwachung und Evaluierung der Initiative sicherzustellen, enthlt der jihrliche
Titigkeitsbericht des Gemeinsamen Unternehmens fiir Chips Angaben iiber Angelegenheiten im Zusammenhang mit den
operativen Zielen 1 bis 4 der Initiative auf der Grundlage der in Anhang II festgelegten messbaren Indikatoren.

(5) Die Kommission unterrichtet das Europdische Halbleitergremium regelmiflig iber die Fortschritte bei der
Durchfithrung des operativen Ziels 5 der Initiative.

KAPITEL Il

Versorgungssicherheit und Resilienz

Artikel 13

Integrierte Produktionsstitten

(1)  Integrierte Produktionsstitten sind neuartige Anlagen fur die Fertigung und gegebenenfalls auch den Entwurf von
Halbleitern, oder fiir die Herstellung von Ausriistung oder Schliisselkomponenten fiir diese Ausriistung, die iiberwiegend
in der Halbleiterfertigung in der Union verwendet werden, was auch andere Stufen der Lieferkette einbeziehen kann,
welche zur Versorgungssicherheit und zur Resilienz des Halbleiter-Okosystems der Union beitragen; gegebenenfalls
konnen sie zusitzlich zur Sicherheit der globalen Halbleiter-Lieferketten beitragen.

(2)  Zum Zeitpunkt der Einreichung eines Antrags gemif Artikel 15 Absatz 1 muss eine integrierte Produktionsstitte die
Voraussetzungen fiir die Einstufung als neuartige Anlage erfiillen.

(3)  Eine integrierte Produktionsstitte muss folgende Anforderungen erfiillen:

a) Thre Einrichtung hat auf die Halbleiter-Wertschopfungskette der Union im Hinblick darauf, die Versorgungssicherheit
und Resilienz des Halbleiter-Okosystems, einschlieflich des Wachstums von Start-ups und KMU, sicherzustellen und
zum griinen und digitalen Wandel der Union beizutragen, mittel- bis langfristig eine eindeutig positive Auswirkung mit
Ausstrahlungseffekten iiber das Unternehmen oder den betreffenden Mitgliedstaat hinaus;

b) sie leistet Gewihr dafiir, dass sie nicht der extraterritorialen Anwendung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen von
Drittlindern in einer Weise unterworfen ist, die die Fihigkeit des Unternehmens, seinen in Artikel 26 Absatz 1
festgelegten Verpflichtungen nachzukommen, untergraben koénnte, und sie verpflichtet sich, die Kommission zu
unterrichten, wenn eine solche Verpflichtung entstehen sollte;

c) sie investiert in der Union in kontinuierliche Innovation, um konkrete Fortschritte im Bereich der Halbleitertechnologie
zu erzielen oder Technologien der nichsten Generation vorzubereiten;

d) sie unterstiitzt die Talentpipeline der Union durch die Entwicklung und den Einsatz von Bildungs- und Qualifizierungs-
mafinahmen und durch die Ausweitung des Pools an qualifizierten Arbeitskriften.

(4)  Fir die Zwecke von Investitionen in kontinuierliche Innovation gemifl Absatz 3 Buchstabe ¢ des vorliegenden
Artikels erhilt die integrierte Produktionsstitte bevorzugten Zugang zu den gemifd Artikel 5 Buchstabe b eingerichteten
Pilotanlagen. Durch einen solchen bevorzugten Zugang wird der effektive Zugang anderer interessierter Unternehmen,
insbesondere Start-ups und KMU, zu den Pilotanlagen unter fairen Bedingungen weder ausgeschlossen noch verhindert.
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Artikel 14

Offene EU-Fertigungsbetriebe

(1)  Offene EU-Fertigungsbetriebe sind neuartige Anlagen oder Halbleiterfertigungsanlagen in der Union, die von ihnen
unabhingigen Unternehmen Produktionskapazitit anbieten und somit zur Versorgungssicherheit fur den Binnenmarkt
und zur Resilienz des Halbleiter-Okosystems der Union beitragen; und gegebenenfalls konnen sie zusitzlich zur Sicherheit
der globalen Halbleiter-Lieferkette beitragen.

(2)  Zum Zeitpunkt der Einreichung eines Antrags gemafd Artikel 15 Absatz 1 muss ein offener EU-Fertigungsbetrieb die
Voraussetzungen fiir die Einstufung als neuartige Anlage erfuillen.

(3)  Ein offener EU-Fertigungsbetrieb muss folgende Anforderungen erfiillen:

a) seine Einrichtung hat auf die Halbleiter-Wertschopfungskette der Union im Hinblick darauf, die Versorgungssicherheit
und Resilienz des Halbleiter-Okosystems, einschlieRlich des Wachstums von Start-ups und KMU, sicherzustellen und
zum griinen und digitalen Wandel der Union beizutragen, mittel- bis langfristig eindeutig positive Auswirkungen mit
Ausstrahlungseffekten tiber das Unternehmen oder den betreffenden Mitgliedstaat hinaus, wobei insbesondere
beriicksichtigt wird, inwieweit er von der Anlage unabhingigen Unternehmen Produktionskapazitit im Front-End-
oder Back-End-Bereich oder beidem anbietet, sofern eine ausreichende Nachfrage besteht;

b) er leistet Gewihr dafiir, dass er nicht der extraterritorialen Anwendung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen von
Drittlindern in einer Weise unterworfen ist, die die Fihigkeit des Unternehmens, seinen in Artikel 26 Absatz 1
festgelegten Verpflichtungen nachzukommen, untergraben koénnte, und er verpflichtet sich, die Kommission zu
unterrichten, wenn eine solche Verpflichtung entstehen sollte;

¢) er investiert in der Union in kontinuierliche Innovation, um konkrete Fortschritte im Bereich der Halbleitertechnologie
zu erzielen oder Technologien der nichsten Generation vorzubereiten;

d) er unterstiitzt die Talentpipeline der Union durch die Entwicklung und den Einsatz von Bildungs- und Qualifizierungs-
maflnahmen und durch die Ausweitung des Pools an qualifizierten Arbeitskriften.

(4)  Bietet ein offener EU-Fertigungsbetrieb Unternehmen, die von dem Betreiber der Anlage unabhingig sind,
Produktionskapazitit an, so nimmt er eine angemessene und wirksame funktionale Trennung der Entwurfs- und
Fertigungsprozesse vor und erhidlt diese aufrecht, um den Schutz der in jeder Stufe erhaltenen Informationen
sicherzustellen.

(5)  Fir die Zwecke von Investitionen in die kontinuierliche Innovation gemifl Absatz 3 Buchstabe ¢ des vorliegenden
Artikels erhilt der offene EU-Fertigungsbetrieb bevorzugten Zugang zu den gemif Artikel 5 Buchstabe b eingerichteten
Pilotanlagen. Durch einen solchen bevorzugten Zugang wird der effektive Zugang anderer interessierter Unternehmen,
insbesondere Start-ups und KMU, zu den Pilotanlagen unter fairen Bedingungen weder ausgeschlossen noch verhindert.

Artikel 15

Antrag auf den Status als integrierte Produktionsstitte oder offener EU-Fertigungsbetrieb

(1)  Jedes Unternehmen oder Unternehmenskonsortium kann bei der Kommission einen Antrag darauf stellen, einem
Projekt den Status als integrierte Produktionsstitte oder offener EU-Fertigungsbetrieb zu gewédhren.

(2)  Die Kommission bewertet unter Beriicksichtigung der Standpunkte des Europidischen Halbleitergremiums den
Antrag in einem fairen und transparenten Verfahren auf der Grundlage folgender Aspekte:

a) Einhaltung der in Artikel 13 Absatz 2 bzw. Artikel 14 Absatz 2 festgelegten Kriterien und eine Verpflichtung zur
Erfullung der in Artikel 13 Absatz 3 bzw. Artikel 14 Absatz 3 festgelegten Anforderungen;

b) Geschiftsplan mit einer Evaluierung der finanziellen und technischen Tragfihigkeit des Projekts unter Beriicksichtigung
seiner gesamten Lebensdauer, einschlieflich Informationen iiber etwaige geplante 6ffentliche Unterstiitzung;

¢) nachgewiesene Erfahrung des Antragstellers mit der Einrichtung und dem Betrieb dhnlicher Anlagen;
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d) Vorlage eines geeigneten Nachweises fiir die Bereitschaft des Mitgliedstaats bzw. der Mitgliedstaaten, in dem bzw. denen
der Antragsteller seine Anlage anzusiedeln gedenkt, die Einrichtung einer solchen Anlage zu unterstiitzen;

e) das Vorliegen geeigneter politischer Mafnahmen, einschlieflich technischer Schutz- und Durchfithrungsmafinahmen,
die den Schutz von nicht offengelegten Informationen und Rechten des geistigen Eigentums sicherstellen sollen,
insbesondere um die unbefugte Offenlegung von Geschiftsgeheimnissen oder die Preisgabe sensibler aufkommender
Technologien zu verhindern.

Die Kommission stellt Leitlinien zu den erforderlichen Informationen und deren jeweiligem Format bereit.

(3)  Die Kommission bearbeitet die Antrdge, erldsst ihre Beschliisse und benachrichtigt die Antragsteller innerhalb von
sechs Monaten nach Eingang eines vollstindigen Antrags. Ist die Kommission der Auffassung, dass die im Antrag
enthaltenen Informationen unvollstindig sind, so gibt sie dem Antragsteller Gelegenheit, die zur Vervollstindigung des
Antrags erforderlichen zusitzlichen Informationen unverziiglich einzureichen. In diesem Beschluss der Kommission wird
die Dauer des Status auf der Grundlage der voraussichtlichen Lebensdauer des Projekts festgelegt.

(4)  Die Kommission iiberwacht die Fortschritte bei der Einrichtung und dem Betrieb der integrierten Produktionsstatten
und der offenen EU-Fertigungsbetriebe und unterrichtet das Europdische Halbleitergremium regelmafig.

(5)  Der Betreiber der Anlage kann die Kommission ersuchen, die Dauer des Status zu tberpriffen oder seine
Durchfithrungspline im Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen gemifl Artikel 13 Absatz 3 bzw. Artikel 14
Absatz 3 zu dndern, wenn er eine solche Uberpriifung aufgrund unvorhergesehener duferer Umstinde fiir hinreichend
gerechtfertigt hilt. Auf der Grundlage einer solchen Uberpriifung kann die Kommission die Dauer des gemaf Absatz 3 des
vorliegenden Artikels gewahrten Status dndern oder die Anderung der Durchfithrungspline akzeptieren.

(6)  Stellt die Kommission fest, dass eine Anlage die in Artikel 13 Absatz 3 bzw. Artikel 14 Absatz 3 festgelegten
Anforderungen nicht mehr erfiill, so gibt sie dem Betreiber der integrierten Produktionsstitte oder des offenen
EU-Fertigungsbetriebs Gelegenheit, Stellung zu nehmen und geeignete Malnahmen vorzuschlagen.

(7)  Die Kommission kann einen Beschluss iiber die Anerkennung des Status einer integrierten Produktionsstitte oder
eines offenen EU-Fertigungsbetriebs aufheben, wenn die Anerkennung auf einem Antrag beruhte, der unrichtige
Informationen enthielt, oder wenn die integrierte Produktionsstitte oder der offene EU-Fertigungsbetrieb trotz des
Abschlusses des Verfahrens nach Absatz 5 des vorliegenden Artikels die in Artikel 13 Absatz 3 bzw. Artikel 14 Absatz 3
festgelegten Anforderungen nicht erfilllt. Bevor die Kommission einen solchen Beschluss fasst, konsultiert sie das
Europiéische Halbleitergremium, nachdem sie ihm die Griinde fiir die vorgeschlagene Aufhebung mitgeteilt hat. Ein
etwaiger Beschluss iiber den Entzug des Status einer integrierten Produktionsstitte oder eines offenen EU-Fertigungs-
betriebs wird ordnungsgemif$ begriindet und kann vom Betreiber angefochten werden.

(8)  Anlagen, deren Status gemifl Absatz 7 des vorliegenden Artikels als integrierte Produktionsstdtten oder offener
EU-Fertigungsbetrieb aufgehoben wurde, verlieren alle mit der Anerkennung dieses Status verbundenen Rechte, die sich
aus dieser Verordnung ergeben. Diese Anlagen unterliegen jedoch wihrend eines Zeitraums, der demjenigen entspricht, der
zum Zeitpunkt der Gewdhrung des Status gemafd Absatz 3 des vorliegenden Artikels urspriinglich vorgesehen war, oder —
im Fall einer Uberpriifung des Status — wiahrend der gemif Absatz 5 des vorliegenden Artikels anzuwendenden Dauer
weiterhin der in Artikel 26 Absatz 1 festgelegten Verpflichtung.

Artikel 16

Offentliches Interesse und 6ffentliche Unterstiitzung

(1)  Integrierte Produktionsstitten und offene EU-Fertigungsbetriebe werden als Beitrag zur Sicherheit der Versorgung
mit Halbleitern und zur Resilienz des Halbleiter-Okosystems der Union und daher als im Interesse der Union liegend
betrachtet.

(2)  Um Versorgungssicherheit und die Resilienz des Halbleiter-Okosystems der Union zu erreichen, kénnen die
Mitgliedstaaten unbeschadet der Artikel 107 und 108 AEUV gemif Artikel 18 zugunsten integrierter Produktionsstitten
und offener EU-Fertigungsbetriebe Unterstiitzungsmaffnahmen anwenden und administrative Unterstiitzung leisten.
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Artikel 17

Exzellenzzentren fiir Entwurf

(1)  Die Kommission kann in der Union niedergelassenen Entwurfszentren, die die Fihigkeit der Union im Bereich des
innovativen Chipentwurfs durch ihr Dienstleistungsangebot oder durch die Entwicklung, Forderung und Stirkung von
Entwurfsfertigkeiten und Entwurfsfihigkeiten erheblich verbessern, das Giitesiegel ,Exzellenzzentrum fiir Entwurf”
verleihen.

(2)  Die Kommission erlasst delegierte Rechtsakte gemaf} Artikel 37, die diese Verordnung durch die Festlegung des
Verfahrens fiir die Anwendung und die Anforderungen und die Bedingungen fur die Gewdhrung, die Uberwachung und
den Entzug des in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Giitesiegels erganzen.

(3)  Exzellenzzentren fir Entwurf werden als im 6ffentlichen Interesse liegend betrachtet und tragen somit zur Resilienz
des Halbleiter-Okosystems der Union bei. Die Mitgliedstaaten konnen unbeschadet der Artikel 107 und 108 AEUV
Unterstiitzungsmafinahmen fiir Exzellenzzentren fiir Entwurf anwenden, insbesondere wenn es sich bei solchen
Exzellenzzentren fir Entwurf um KMU handelt.

Artikel 18

Beschleunigung von Genehmigungsverfahren

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verwaltungsantrige beziiglich Planung, Bau und Betrieb integrierter
Produktionsstitten und offener EU-Fertigungsbetriebe effizient, transparent und zeitnah bearbeitet werden. Hierzu stellen
alle betreffenden nationalen Behorden sicher, dass diese Antrige so schnell wie rechtlich moglich so bearbeitet werden,
dass das nationale Recht und das nationale Verfahren uneingeschrinkt beachtet werden.

(2)  Ist ein solcher Status im nationalen Recht vorgesehen, so erhalten integrierte Produktionsstitten und offene
EU-Fertigungsbetriebe den Status der hochsten nationalen Bedeutung und werden in Genehmigungsverfahren
entsprechend behandelt. Dieser Absatz gilt nur, wenn ein solcher Status der hochsten nationalen Bedeutung im nationalen
Recht vorgesehen ist, und verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht, einen solchen Status einzufiihren.

(3)  Die Sicherheit der Versorgung mit Halbleitern und die Resilienz des Halbleiter-Okosystems kénnen als zwingender
Grund des iiberwiegenden offentlichen Interesses im Sinne des Artikels 6 Absatz 4 und des Artikels 16 Absatz 1
Buchstabe c¢ der Richtlinie 92/43/EWG und als Grund des iibergeordneten offentlichen Interesses im Sinne des Artikels 4
Absatz 7 der Richtlinie 2000/60/EG betrachtet werden. Deshalb konnen Planung, Bau und Betrieb integrierter
Produktionsstitten und offener EU-Fertigungsbetriebe als von iiberwiegendem offentlichen Interesse betrachtet werden,
sofern die in diesen Bestimmungen festgelegten sonstigen Voraussetzungen erfullt sind. Dieser Absatz ldsst die
Anwendbarkeit oder Durchfithrung anderer Umweltrechtsvorschriften der Union unberiihrt.

(4)  Fir jede integrierte Produktionsstitte und jeden offenen EU-Fertigungsbetrieb kann jeder betreffende Mitgliedstaat
eine Behorde benennen, die fiir die Erleichterung und Koordinierung von Verwaltungsantrigen beziiglich Planung, Bau
und Betrieb zustdndig ist.

Jede benannte Behorde kann einen Koordinator benennen, der als zentrale Anlaufstelle fiir die integrierte Produktionsstitte
oder den offenen EU-Fertigungsbetrieb fungiert.

Erfordert die Errichtung einer integrierten Produktionsstitte oder eines offenen EU-Fertigungsbetriebs Beschliisse in zwei
oder mehr Mitgliedstaaten, so konnen die zustindigen benannten Behorden alle erforderlichen Schritte fiir eine effiziente
und wirksame Zusammenarbeit und Koordinierung untereinander ergreifen.
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KAPITEL IV

Uberwachung und Krisenreaktion

Abschnitt 1

Uberwachung

Artikel 19

Strategische Kartierung des Halbleitersektors der Union

(1)  Die Kommission fithrt in Zusammenarbeit mit dem Europiischen Halbleitergremium eine strategische Kartierung
des Halbleitersektors der Union durch. Die strategische Kartierung enthilt eine Analyse der Stirken und Schwichen der
Union im globalen Halbleitersektor und ermittelt Faktoren wie etwa

a) Schliisselprodukte und kritische Infrastrukturen im Binnenmarkt, die von der Versorgung mit Halbleitern abhingig sind;

b) wesentliche Nutzerindustrien in der Union und ihre derzeitigen und erwarteten Erfordernisse und Abhingigkeiten,
einschlieBlich einer Analyse der moglichen Risiken fiir die Versorgungssicherheit, auch im Zusammenhang mit
unzureichenden Investitionen;

c) Schliisselsegmente der Halbleiter-Lieferkette der Union, einschlielich Entwurf, Software fiir den Entwurf, Werkstoffe,
Fertigungsausriistung, Halbleiterfertigung und ausgelagerten Back-Ends;

d) die technologischen Merkmale, die Abhdngigkeiten von Technologien und Anbietern aus Drittlindern sowie Engpasse
des Halbleitersektors der Union, einschlieBlich des Zugangs zu Inputs;

e) den aktuellen und erwarteten Bedarf an Fertigkeiten und effektivem Zugang zu qualifizierten Arbeitskriften im
Halbleitersektor;

f) gegebenenfalls die potenziellen Auswirkungen der in den Artikeln 25, 26 und 27 genannten Krisenmaffnahmen auf den
Halbleitersektor.

(2)  Die Kommission unterrichtet das Europdische Halbleitergremium regelmifig iiber die aggregierten Ergebnisse der
strategischen Kartierung.

(3)  Die Kommission erstellt auf der Grundlage der Ergebnisse der gemidfl Absatz 1 durchgefithrten strategischen
Kartierung und nach Konsultation des Europiischen Halbleitergremiums eine Liste von Frithwarnindikatoren. Die
Kommission iiberpriift die Liste der Frithwarnindikatoren nach Konsultation des Europdischen Halbleitergremiums
regelmifSig und mindestens alle zwei Jahre.

(4)  Die Kommission entwickelt nach Konsultation des Europdischen Halbleitergremiums einen Rahmen und eine
Methodik fur eine strategische Kartierung des Halbleitersektors. Erforderlichenfalls aktualisiert die Kommission den
Rahmen und die Methodik.

(5) Die strategische Kartierung stiitzt sich unter anderem auf offentlich und kommerziell verfiigbare Daten und
einschldgige nichtvertrauliche Informationen von Unternehmen, auf das Ergebnis &hnlicher Analysen, auch im
Zusammenhang mit dem Unionsrecht iiber Rohstoffe und erneuerbare Energien, sowie auf die gemaf§ Artikel 40 Absatz 1
durchgefiihrten Evaluierungen. In Fillen, in denen dies nicht ausreicht, um die strategische Kartierung gemaf8 Absatz 1 des
vorliegenden Artikels zu entwickeln, kann die Kommission nach Konsultation des Europdischen Halbleitergremiums
freiwillige Informationsersuchen an Akteure entlang der Halbleiter-Wertschopfungskette in der Union richten. Die
Kommission verwendet fiir die Zwecke solcher Informationsersuchen die in Artikel 32 Absatz 4 genannten
standardisierten und sicheren Mittel fiir die Erhebung und Verarbeitung von Informationen.

(6)  Alle gemidff dem vorliegenden Artikel erlangten Informationen werden im Einklang mit den in Artikel 32
festgelegten Vertraulichkeitspflichten behandelt.
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(7)  Die Kommission nimmt nach Konsultation des Europiischen Halbleitergremiums Leitlinien fiir die Bereitstellung
von Informationen gemafd Absatz 5 an. Erforderlichenfalls aktualisiert die Kommission diese Leitlinien.

Artikel 20

Uberwachung und Antizipation

(1)  Die Kommission fiihrt im Benehmen mit dem Europdischen Halbleitergremium eine regelmiRige Uberwachung der
Halbleiter-Wertschopfungskette durch, um Faktoren zu ermitteln, die die Versorgung mit Halbleitern oder den Handel mit
Halbleitern st6ren, beeintrdchtigen oder nachteilig beeinflussen konnen. Fir die Zwecke dieser Verordnung umfasst die
Uberwachung folgende Titigkeiten:

a) Uberwachung der gemiR Artikel 19 ermittelten Frithwarnindikatoren,

b) Uberwachung der Integritit der von den gemif Artikel 21 ermittelten wichtigen Marktakteuren durchgefiihrten
Titigkeiten durch die Mitgliedstaaten und Berichterstattung der Mitgliedstaaten iiber erhebliche Ereignisse, die den
regelmifSigen Ablauf dieser Titigkeiten behindern konnten;

¢) Ermittlung bewdhrter Verfahren fiir die praventive Risikominderung und mehr Transparenz im Halbleitersektor.

Die Kommission legt nach Konsultation des Europdischen Halbleitergremiums die Haufigkeit der Uberwachung auf der
Grundlage des Bedarfs des Halbleitersektors fest.

Die Kommission koordiniert die Tatigkeiten im Zusammenhang mit der Uberwachung des Halbleitersektors auf der
Grundlage von Informationen, die gemaf8 Artikel 19 oder aus anderen Quellen wie etwa internationale Partner erhoben
wurden.

(2) Die Kommission achtet besonders auf KMU, um den mit der Informationserhebung verbundenen
Verwaltungsaufwand so gering wie maoglich zu halten.

(3)  Die Kommission ersucht wichtige Marktakteure, eine reprisentative Gruppe von Nutzern von Halbleitern aus den
kritischen Sektoren, reprasentative Organisationen der Halbleiter-Wertschopfungskette und andere einschldgige
Interessentriger, auf freiwilliger Basis Informationen fiir die Zwecke der Durchfithrung von Uberwachungstitigkeiten
gemdfl Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a bereitzustellen.

(4)  Fir die Zwecke des Absatzes 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b konnen die Mitgliedstaaten wichtige Marktakteure auf
freiwilliger Basis um Informationen ersuchen, sofern dies erforderlich und verhaltnismafig ist.

(5)  Fir die Zwecke des Absatzes 3 erstellen und fithren die zustdndigen nationalen Behorden eine Kontaktliste aller in
ihrem Hoheitsgebiet niedergelassenen einschligigen Unternehmen, die entlang der Halbleiter-Lieferkette titig sind. Diese
Liste wird der Kommission iibermittelt. Die Kommission legt ein standardisiertes Format fiir die Kontaktliste fest, um die
Interoperabilitit zu gewédhrleisten.

(6)  Alle gemaf8 dem vorliegenden Artikel erlangten Informationen werden gemafS Artikel 32 behandelt.

(7)  Auf der Grundlage der im Rahmen der Titigkeiten gemifl Absatz 1 erhobenen Informationen legt die Kommission
dem Europdischen Halbleitergremium einen Bericht tiber die aggregierten Ergebnisse in Form regelmafiger aktueller
Informationen vor. Das Europiische Halbleitergremium tritt zusammen, um die Ergebnisse der Uberwachung zu
bewerten. Die Kommission lidt reprisentative Organisationen des Halbleitersektors zu diesen Sitzungen ein.
Gegebenenfalls kann die Kommission wichtige Marktakteure, Nutzer von Halbleitern aus den kritischen Sektoren,
Behorden oder reprisentative Organisationen von Partnerdrittlindern sowie Experten aus Wissenschaft und
Zivilgesellschaft zu diesen Sitzungen einladen.
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Artikel 21

Wichtige Marktakteure

Die Mitgliedstaaten ermitteln in Zusammenarbeit mit der Kommission gemaff Artikel 19 in ihrem Hoheitsgebiet
niedergelassene wichtige Marktakteure entlang den Halbleiter-Lieferketten und beriicksichtigen dabei Folgendes:

a) die Zahl anderer Unternehmen in der Union, die von der von einem Marktakteur bereitgestellten Dienstleistung oder
Ware abhingen;

b) den Marktanteil des wichtigen Marktakteurs auf dem Unions- oder Weltmarkt fiir solche Dienstleistungen oder Waren;
¢) die Bedeutung eines Marktakteurs fiir die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Versorgung mit einer Dienstleistung
oder Ware in der Union unter Beriicksichtigung der Verfiigbarkeit alternativer Mittel fiir die Bereitstellung der

Dienstleistung oder Ware;

d) die Auswirkungen einer Storung der Versorgung mit der vom Marktakteur bereitgestellten Dienstleistung oder Ware auf
die Halbleiter-Lieferkette der Union und die davon abhidngigen Markte.

Abschnitt 2

Warnung und Aktivierung der Krisenstufe

Artikel 22

Warnung und Priventivmaf$nahmen

(1)  Erlangt eine zustindige nationale Behorde Kenntnis von einem Risiko einer schwerwiegenden Storung der
Versorgung mit Halbleitern oder verfiigt sie iiber konkrete und zuverlissige Informationen iiber das Eintreten eines
anderen einschldgigen Risikofaktors oder Ereignisses, so warnt sie unverziiglich die Kommission.

(2)  Erlangt die Kommission Kenntnis von einem Risiko einer schwerwiegenden Storung der Versorgung mit Halbleitern
oder verfiigt sie tiber konkrete und zuverldssige Informationen iiber das Eintreten eines anderen einschligigen Risikofaktors
oder Ereignisses, einschliefSlich auf der Grundlage von Frithwarnindikatoren, aufgrund einer Warnung gemaf$ Absatz 1 oder
von internationalen Partnern, so fithrt sie unverziiglich die folgenden Praventivmafnahmen durch:

a) Einberufung einer auferordentlichen Sitzung des Europiischen Halbleitergremiums, um folgende Mafinahmen zu
koordinieren:

i) Erorterung der Schwere der Storungen der Versorgung mit Halbleitern;

ii) Erorterung, ob die Einleitung des in Artikel 23 genannten Verfahrens erforderlich und verhiltnismifig sein konnte;

i) Erdrterung, ob es angemessen, erforderlich und verhiltnismifig ist, dass die Mitgliedstaaten als Praventiv-
mafinahme gemeinsam Halbleiter, Zwischenprodukte oder Rohstoffe beschaffen (im Folgenden ,gemeinsame

Beschaffung*);

iv) Aufnahme eines Dialogs mit Interessentrigern der Halbleiter-Wertschopfungskette, um Priventivmafnahmen zu
ermitteln, vorzubereiten und gegebenenfalls zu koordinieren;

b) im Namen der Union durchgefithrte Konsultation einschldgiger Drittlinder oder Zusammenarbeit mit diesen im Namen
der Union, um unter Einhaltung internationaler Verpflichtungen kooperative Losungen zur Bewiltigung von Storungen
der Lieferkette zu finden; dazu kann gegebenenfalls die Durchfihrung der Koordinierung in einschligigen
internationalen Foren gehoren.

¢) Ersuchen an die zustindigen nationalen Behorden, den Stand der Vorsorge der wichtigen Marktakteure zu bewerten.
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(3)  Jede gemeinsame Beschaffung, die im Anschluss an die in Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii genannte Erorterung
durchgefithrt wird, wird von den Mitgliedstaaten gemaf den in den Artikeln 38 und 39 der Richtlinie 2014/24/EU des
Europdischen Parlaments und des Rates (*') und in den Artikeln 56 und 57 der Richtlinie 2014/25/EU des Europdischen
Parlaments und des Rates (*?) festgelegten Vorschriften durchgefiihrt.

Artikel 23

Aktivierung der Krisenstufe

(1)  Eine Halbleiterkrise gilt als eingetreten, wenn

a) schwerwiegende Storungen in der Halbleiter-Lieferkette oder schwerwiegende Hemmnisse fir den Handel mit
Halbleitern in der Union bestehen, die zu erheblichen Versorgungsengpissen bei Halbleitern, Zwischenprodukten oder
Rohstoffen oder verarbeiteten Werkstoffen fithren, und

b) solche erheblichen Versorgungsengpisse die Bereitstellung, Reparatur oder Wartung wesentlicher Produkte, die von
kritischen Sektoren verwendet werden, in einem Ausmaf$ verhindern, dass das Funktionieren der kritischen Sektoren
aufgrund ihrer Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Sicherheit der Union ernsthaft beeintrachtigt wiirde.

(2)  Erlangt die Kommission gemafs Artikel 22 Absatz 2 Kenntnis von einer potenziellen Halbleiterkrise, so bewertet sie,
ob die Bedingungen des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels erfiillt sind. Bei dieser Bewertung werden die potenziellen
positiven und negativen Auswirkungen und Folgen der Krisenstufe auf die Halbleiterindustrie und kritische Sektoren der
Union beriicksichtigt. Ergibt diese Bewertung konkrete und zuverldssige Belege, so kann die Kommission dem Rat nach
Konsultation des Europdischen Halbleitergremiums vorschlagen, die Krisenstufe zu aktivieren.

(3)  Der Rat kann die Krisenstufe mit qualifizierter Mehrheit im Wege eines Durchfithrungsrechtsakts des Rates
aktivieren. Die Dauer der Krisenstufe wird im Durchfithrungsrechtsakt festgelegt und betrdgt hochstens zwolf Monate.

Die Kommission berichtet dem Europiischen Halbleitergremium und dem Europiischen Parlament regelmiflig und
jedenfalls mindestens alle drei Monate iiber den Stand der Krise.

(4)  Vor Ablauf der Dauer, fur die die Krisenstufe aktiviert wurde, bewertet die Kommission, ob es angemessen ist, die
Krisenstufe zu verldngern. Ergibt eine solche Bewertung konkrete und zuverldssige Belege dafiir, dass die Bedingungen fuir
die Aktivierung der Krise noch erfiillt sind, so kann die Kommission dem Rat nach Konsultation des Europdischen
Halbleitergremiums vorschlagen, die Krisenstufe zu verlangern.

Der Rat kann die Krisenstufe mit qualifizierter Mehrheit im Wege eines Durchfiihrungsrechtsakts des Rates verlingern. Die
Dauer der Verlingerung ist begrenzt und wird im Durchfiithrungsrechtsakt des Rates festgelegt.

Die Kommission kann vorschlagen, die Krisenstufe einmal oder 6fter zu verlingern, wenn dies hinreichend gerechtfertigt
ist.

(5)  Wiahrend der Krisenstufe bewertet die Kommission nach Konsultation des Europdischen Halbleitergremiums die
Angemessenheit einer vorzeitigen Beendigung der Krisenstufe. Wenn die Bewertung dies ergibt, kann die Kommission dem
Rat vorschlagen, die Krisenstufe zu beenden.

Der Rat kann die Krisenstufe im Wege eines Durchfithrungsrechtsakts des Rates beenden.

(6)  Wahrend der Krisenstufe beruft die Kommission erforderlichenfalls auf Antrag eines Mitgliedstaats oder von sich aus
auflerordentliche Sitzungen des Européischen Halbleitergremiums ein.

(") Richtlinie 2014/24/EU des Europiischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 iiber die 6ffentliche Auftragsvergabe und
zur Authebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABL L 94 vom 28.3.2014, S. 65).

(*) Richtlinie 2014/25/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 iiber die Vergabe von Auftrigen durch
Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der
Richtlinie 2004/17[EG (ABL. L 94 vom 28.3.2014, S. 243).
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Die Mitgliedstaaten arbeiten eng mit der Kommission zusammen, unterrichten zeitnah iiber alle nationalen Maffnahmen,
die im Rahmen des Europiischen Halbleitergremiums in Bezug auf die Halbleiter-Lieferkette ergriffen werden, und
koordinieren diese.

(7)  Mit Ablauf des Zeitraums, fiir den die Krisenstufe aktiviert wurde, oder im Fall ihrer vorzeitigen Beendigung gemif3
Absatz 5 des vorliegenden Artikels endet umgehend die Anwendung der gemaf§ den Artikeln 25, 26 und 27 ergriffenen
Mafinahmen.

(8)  Die Kommission aktualisiert die Kartierung und die Uberwachung der Halbleiter-Wertschopfungsketten gemaf den
Artikeln 19 und 20 unter Beriicksichtigung der Erfahrungen aus der Krise spétestens sechs Monate nach Ablauf der Dauer
der Krisenstufe.

Abschnitt 3

Reaktion auf Engpisse

Artikel 24

Notfallinstrumentarium

(1)  Wird die Krisenstufe gemafl Artikel 23 aktiviert und ist dies zur Bewdltigung der Halbleiterkrise in der Union
erforderlich, so kann die Kommission die in Artikel 25, 26 oder 27 vorgesehene Mafnahme unter den dort festgelegten
Bedingungen ergreifen.

(2)  Die Kommission beschrinkt die Anwendung der in den Artikeln 26 und 27 vorgesehenen Mafinahmen nach
Konsultation des Europiischen Halbleitergremiums auf die kritischen Sektoren, deren Betrieb aufgrund der Halbleiterkrise
von Storungen betroffen oder bedroht ist. Der Einsatz der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Mafnahmen
muss verhdltnismiffig und auf das Mafl beschrinkt sein, das zur Bewiltigung schwerwiegender Stérungen mit
Auswirkungen auf kritische Sektoren in der Union erforderlich ist, und im besten Interesse der Union liegen. Beim Einsatz
dieser Mafnahmen wird vermieden, insbesondere KMU einen unverhiltnisméfigen Verwaltungsaufwand aufzuerlegen.

(3)  Wird die Krisenstufe gemafl Artikel 23 aktiviert und ist dies zur Bewiltigung der Halbleiterkrise in der Union
geeignet, so kann das Europiische Halbleitergremium

a) geeignete und wirksame Notfallmafnahmen bewerten und diesbeziiglich beraten;

b) die erwarteten Auswirkungen einer moglichen Einfithrung von Schutzmafinahmen auf den Halbleitersektor der Union
bewerten, wobei es beriicksichtigt, ob die Marktlage einem erheblichen Mangel an lebenswichtigen Glitern gemaf8 der
Verordnung (EU) 2015/479 entspricht, und eine Stellungnahme an die Kommission abgeben.

(4)  Die Kommission unterrichtet das Europiische Parlament und den Rat regelmifig tiber alle gemafs Absatz 1
ergriffenen Mafnahmen und erldutert die Griinde fiir ihren Beschluss.

(5)  Die Kommission kann nach Konsultation des Europdischen Halbleitergremiums Leitlinien fiir die Durchfithrung und
den Einsatz der Notfallmaffnahmen herausgeben.

Artikel 25

Einholung von Informationen

(1)  Wird die Krisenstufe gemaf8 Artikel 23 aktiviert, so kann die Kommission entlang der Halbleiter-Lieferkette titige
Unternehmen ersuchen, Informationen iiber ihr Produktionsvermdgen, ihre Produktionskapazititen und ihre derzeitigen
Hauptstorungen bereitzustellen. Die verlangten Informationen werden auf das beschrinkt, was erforderlich ist, um die Art
der Halbleiterkrise zu bewerten oder mogliche Gegen- oder Notfallmafnahmen auf Unions- oder nationaler Ebene zu
ermitteln und zu bewerten. Die Informationsersuchen diirfen nicht zur Bereitstellung von Informationen fithren, deren
Offenlegung den nationalen Sicherheitsinteressen der Mitgliedstaaten zuwiderlaufen wiirde.
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(2)  Bevor die Kommission ein Ersuchen um Informationen stellt, kann sie eine freiwillige Konsultation einer
reprasentativen Zahl einschldgiger Unternehmen durchfithren, um den angemessenen und verhiltnismafigen Inhalt eines
solchen Ersuchens zu ermitteln. Die Kommission erarbeitet das Ersuchen um Informationen in Zusammenarbeit mit dem
Europdischen Halbleitergremium.

(3)  Die Kommission verwendet die sicheren Mittel und behandelt alle erlangten Informationen gemafS Artikel 32, um
das Ersuchen um Informationen zu stellen. Zu diesem Zweck iibermitteln die zustindigen nationalen Behorden der
Kommission die gemafd Artikel 20 Absatz 5 erstellte Kontaktliste.

Die Kommission leitet eine Kopie des Ersuchens um Informationen unverziiglich an die zustindige nationale Behorde des
Mitgliedstaats weiter, in dessen Hoheitsgebiet sich die Produktionsstitte des betreffenden Unternehmens befindet. Auf
Verlangen der zustindigen nationalen Behorde iibermittelt die Kommission die von dem jeweiligen Unternehmen
erlangten Informationen im Einklang mit dem Unionsrecht.

(4)  Das Ersuchen um Informationen enthilt dessen Rechtsgrundlage, ist auf das erforderliche Mindestmafl beschrankt
und im Hinblick auf die Granularitdt und den Umfang der Daten sowie die Hiufigkeit des Zugangs zu den angeforderten
Daten verhiltnismifig, beriicksichtigt die legitimen Ziele des Unternehmens sowie die Kosten und den Aufwand, die fiir
die Bereitstellung der Daten erforderlich sind, und enthilt die Frist, innerhalb derer die Informationen bereitzustellen sind.
Es gibt zudem die in Artikel 33 vorgesehenen Sanktionen an.

(5)  Die Inhaber der Unternehmen oder ihre Vertreter und im Fall von juristischen Personen oder Vereinigungen ohne
Rechtspersonlichkeit die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufenen Personen stellen die verlangten
Informationen im Namen des betreffenden Unternehmens bzw. der betreffenden Unternehmensvereinigung bereit.

(6)  Stellt ein Unternehmen auf ein Ersuchen gemifl dem vorliegenden Artikel unrichtige, unvollstindige oder
irrefihrende Informationen bereit oder stellt es die Informationen nicht innerhalb der gesetzten Frist bereit, so werden
gemdf Artikel 33 festgesetzte Geldbuflen verhingt, es sei denn, das Unternehmen stellt die verlangten Informationen aus
hinreichend gerechtfertigten Griinden nicht bereit.

(7)  Wird ein in der Union niedergelassenes Unternechmen von einem Drittland um Informationen im Zusammenhang
mit seinen Halbleitertitigkeiten ersucht, so unterrichtet es die Kommission rechtzeitig in einer Weise, die es dieser
ermoglicht, das Unternehmen um &dhnliche Informationen zu ersuchen. Die Kommission unterrichtet das Européische
Halbleitergremium tiber das Vorliegen dieses Ersuchens eines Drittlands.

Artikel 26

Vorrangige Auftrige

(1)  Wird die Krisenstufe gemaf$ Artikel 23 aktiviert, so kann die Kommission integrierte Produktionsstitten und offene
EU-Fertigungsbetriebe dazu verpflichten, einen Auftrag iiber krisenrelevante Produkte anzunehmen und vorrangig zu
behandeln (im Folgenden ,vorrangiger Auftrag). Diese Verpflichtung geht jeder anderen Erfillungsverpflichtung nach
privatem oder offentlichem Recht vor.

(2)  Gegebenenfalls kann die Verpflichtung nach Absatz 1 anderen Halbleiterunternehmen auferlegt werden, die diese
Maoglichkeit im Rahmen des Erhalts 6ffentlicher Unterstiitzung akzeptiert haben.

(3)  Unterliegt ein in der Union niedergelassenes Halbleiterunternehmen einer Mafnahme zur Erfiillung eines
vorrangigen Auftrags gegeniiber einem Drittland, so unterrichtet es die Kommission. Wirkt sich diese Verpflichtung
erheblich auf den Betrieb bestimmter kritischer Sektoren aus, so kann die Kommission das Unternehmen, sofern
erforderlich und verhaltnismafig, dazu verpflichten, Auftrige iiber krisenrelevante Produkte gemaff den Absitzen 5, 6
und 7 anzunehmen und vorrangig zu behandeln.

(4)  Vorrangige Auftrige sind Begiinstigten vorbehalten, bei denen es sich um Nutzer von Halbleitern aus kritischen
Sektoren oder um Unternehmen, die kritische Sektoren beliefern, handelt, deren Titigkeiten gestort sind oder gestort zu
werden drohen und die nach Durchfihrung geeigneter Risikominderungsmafinahmen nicht in der Lage waren, die
Auswirkungen des Engpasses durch andere Mittel zu vermeiden und abzufedern. Die Kommission kann einen
Begiinstigten auffordern, entsprechende Nachweise vorzulegen.
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(5)  Die Verpflichtungen nach den Absitzen 1, 2 und 3 des vorliegenden Artikels werden von der Kommission als letztes
Mittel durch einen Beschluss auferlegt. Die Kommission fasst diesen Beschluss nach Konsultation des Europaischen
Halbleitergremiums und unter Beachtung aller in der Union fiir die Umstinde des Falls geltenden rechtlichen
Verpflichtungen, einschlieSlich der Grundsitze der Notwendigkeit und Verhaltnismafigkeit. Der Beschluss tragt
insbesondere den legitimen Zielen des betreffenden Unternehmens sowie den Kosten, dem Aufwand und den technischen
Anpassungen Rechnung, die fiir jede Anderung der Produktionsreihenfolge erforderlich sind. In ihrem Beschluss nennt die
Kommission die Rechtsgrundlage des vorrangigen Auftrags, setzt die Frist fiir die Erfiillung des Auftrags, legt gegebenentfalls
das Produkt und die Menge fest und weist gegebenenfalls auf die in Artikel 33 fiir die Missachtung dieser Verpflichtung
vorgesehenen Sanktionen hin. Der vorrangige Auftrag wird zu einem fairen und angemessenen Preis vergeben.

(6)  Vor der Erteilung vorrangiger Auftrige gemafs Absatz 1 gibt die Kommission dem vorgesehenen Empfinger eines
vorrangigen Auftrags Gelegenheit, sich zur Durchfihrbarkeit und zu den Einzelheiten des Auftrags zu duflern. Die
Kommission erteilt den vorrangigen Auftrag nicht, wenn

a) das Unternehmen wegen unzureichenden Produktionsvermdgens oder wegen unzureichender Produktionskapazitit
oder aus technischen Griinden nicht in der Lage ist, den vorrangigen Auftrag zu erfiillen, selbst wenn es diesen Auftrag
vorrangig behandelt;

b) die Annahme des Auftrags eine unzumutbare wirtschaftliche Belastung und eine besondere Harte fiir das Unternehmen
darstellen wiirde, einschlieGlich erheblicher Risiken im Zusammenhang mit der Betriebskontinuitit.

(7)  Ist ein Unternehmen verpflichtet, einen vorrangigen Auftrag anzunehmen und vorrangig zu behandeln, so haftet es
nicht fiir etwaige Verstofie gegen vertragliche Pflichten, die erforderlich sind, um die vorrangigen Auftrige zu erfillen. Die
Haftungsbefreiung gilt nur insoweit, als der Verstof8 gegen vertragliche Pflichten fiir die Einhaltung der vorgeschriebenen
Rangfolge erforderlich war.

(8)  Die Kommission erldsst einen Durchfihrungsrechtsakt zur Festlegung der praktischen und operativen Modalitdten
fur die Funktionsweise vorrangiger Auftridge. Dieser Durchfithrungsrechtsakt wird gemaff dem in Artikel 38 Absatz 2
genannten Priifverfahren erlassen.

Artikel 27

Gemeinsame Beschaffung

(1)  Wird die Krisenstufe gemafl Artikel 23 aktiviert, so kann die Kommission auf Antrag von zwei oder mehr
Mitgliedstaaten als zentrale Beschaffungsstelle im Namen aller zur Teilnahme bereiten Mitgliedstaaten (im Folgenden
yteilnehmende Mitgliedstaaten®) bei der Vergabe ihrer 6ffentlichen Auftrige iiber krisenrelevante Produkte fiir kritische
Sektoren titig werden (im Folgenden ,gemeinsame Beschaffung®). Die Teilnahme an der gemeinsamen Beschaffung ldsst
andere Vergabeverfahren unberiihrt. Der Antrag auf gemeinsame Beschaffung enthilt die Griinde, auf die er sich stiitzt,
und wird ausschlieflich zur Behebung von Storungen der Halbleiter-Lieferkette, die zur Krise gefiihrt haben, genutzt.

(2)  Die Kommission bewertet unter Beriicksichtigung der Standpunkte des Europiischen Halbleitergremiums den
Nutzen, die Notwendigkeit und die VerhiltnismifSigkeit des Antrags. Beabsichtigt die Kommission, dem Antrag nicht
nachzukommen, so unterrichtet sie die betreffenden Mitgliedstaaten und das Europdische Halbleitergremium und nennt
die Griinde fiir ihre Ablehnung.

(3)  Die Kommission arbeitet einen Vorschlag fir eine Vereinbarung aus, die von den teilnehmenden Mitgliedstaaten zu
unterzeichnen ist. Diese Vereinbarung regelt die in Absatz 1 genannte gemeinsame Beschaffung im Einzelnen; sie enthilt
die Griinde fiir die Verwendung des Mechanismus der gemeinsamen Beschaffung und der einzugehenden Verbindlichkeiten
und legt das Mandat der Kommission fest, im Namen der teilnehmenden Mitgliedstaaten zu handeln.
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(4)  Die Beschaffung im Rahmen dieser Verordnung wird von der Kommission gemaf den fiir ihre eigene Beschaffung in
der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europdischen Parlaments und des Rates (**) (Haushaltsordnung) festgelegten
Vorschriften durchgefiihrt. Die Kommission kann die Befugnis und Zustindigkeit erhalten, im Namen aller teilnehmenden
Mitgliedstaaten Vertrige mit Wirtschaftsteilnehmern, auch einzelnen Herstellern krisenrelevanter Produkte, iiber den
Erwerb solcher Produkte oder tiber die Finanzierung der Herstellung oder Entwicklung solcher Produkte im Gegenzug fur
ein vorrangiges Zugriffsrecht auf das Ergebnis zu schliefSen.

(5)  Umfasst die Beschaffung krisenrelevanter Produkte eine Finanzierung aus dem Unionshaushalt, so konnen in
spezifischen Vereinbarungen mit Wirtschaftsteilnehmern spezifische Bedingungen festgelegt werden.

(6)  Die Kommission fithrt die Vergabeverfahren durch und schliefit die Vertrdge mit Wirtschaftsteilnehmern im Namen
der teilnehmenden Mitgliedstaaten. Die Kommission fordert die teilnehmenden Mitgliedstaaten auf, Vertreter zu benennen,
die an der Vorbereitung der Vergabeverfahren teilnehmen. Fiir die Einfithrung, die Verwendung oder den Weiterverkauf der
erworbenen Produkte bleiben im Einklang mit der in Absatz 3 genannten Vereinbarung die teilnehmenden Mitgliedstaaten
zustidndig.

(7)  Die Durchfithrung der gemeinsamen Beschaffung gemify diesem Artikel ldsst andere in der Haushaltsordnung
vorgesehene Instrumente unberiihrt.

KAPITELV

Governance

Abschnitt 1

Europidisches Halbleitergremium

Artikel 28

Einrichtung und Aufgaben des Europiischen Halbleitergremiums
(1)  Das Europiische Halbleitergremium wird eingerichtet.

(2)  Das Europdische Halbleitergremium berdt und unterstiitzt die Kommission und gibt ihr Empfehlungen nach
Mafgabe dieser Verordnung, insbesondere durch Folgendes:

a) Beratung des Rates der offentlichen Korperschaften des Gemeinsamen Unternehmens fir Chips in Bezug auf die
Initiative;

b) Beratung der Kommission bei der Bewertung der Antrige auf integrierte Produktionsstitten und offene EU-Fertigungs-
betriebe;

¢) Gedankenaustausch mit der Kommission iiber die besten Wege, im Einklang mit dem Unionsrecht und dem nationalen
Recht einen wirksamen Schutz und eine wirksame Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, vertraulichen
Informationen und Geschiftsgeheimnissen unter gebiithrender Einbeziehung von Interessentrigern in Bezug auf den
Halbleitersektor sicherzustellen;

d) Erérterung und Vorbereitung der Ermittlung spezifischer Sektoren und Technologien mit potenziell hoher sozialer oder
okologischer Wirkung oder Bedeutung fuir die Sicherheit, fiir die daher eine Zertifizierung als griine, vertrauenswiirdige
und sichere Produkte nétig ist;

e) Befassung mit Fragen der strategischen Kartierung, Uberwachung, Warnung und Priventivmafnahmen und
Krisenreaktion;

f) Beratung zu den Instrumenten fiir die Krisenstufe gemaf den Artikeln 24 bis 27;

(U

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 iiber die Haushaltsordnung fiir
den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU)
Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des
Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABL. L 193 vom 30.7.2018, S. 1).



L 229/38 Amtsblatt der Europiischen Union 18.9.2023

g) Beratung und Abgabe von Empfehlungen beziiglich der einheitlichen Durchfithrung dieser Verordnung, Erleichterung
der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und des Informationsaustauschs iiber Fragen im Zusammenhang
mit dieser Verordnung.

(3)  Das Europdische Halbleitergremium berdt die Kommission in Fragen der internationalen Zusammenarbeit im
Zusammenhang mit Halbleitern. Hierzu kann sie Standpunkte von Interessentrigern beriicksichtigen, einschlieflich
derjenigen der Industrieallianz fur Prozessoren und Halbleitertechnologien. Das Europiische Halbleitergremium erortert
Folgendes regelmifig und unterrichtet die Kommission iiber die Ergebnisse dieser Beratungen,

a) wie die Zusammenarbeit entlang der globalen Halbleiter-Wertschopfungskette zwischen der Union und Drittlindern
unter Beriicksichtigung bestehender Ubereinkiinfte iiber internationale Zusammenarbeit mit Drittlindern verbessert
werden kann;

b) welche Drittlinder vorrangig fiir eine verstirkte internationale Zusammenarbeit im Zusammenhang mit Halbleitern in
Betracht kommen konnten, wobei Folgendes beriicksichtigt wird:

i) Komplementarititen und Interdependenzen entlang der Halbleiter-Lieferkette;

ii) die Auswirkungen von handelspolitischen Mafinahmen, Zéllen, Ausfuhrbeschrinkungen und Handelshemmnissen
auf die Versorgung mit Halbleitern sowie die Auswirkungen von Unternehmensschliefungen, Standortverla-
gerungen oder Ubernahmen wichtiger Marktakteure durch in Drittlindern niedergelassene Einrichtungen auf der
Grundlage 6ffentlich zuginglicher Informationen;

iii) den potenziellen Beitrag zur Versorgungssicherheit unter Beriicksichtigung ihrer Produktionskapazitit fiir
Halbleiter, Zwischenprodukte und Rohstoffe, die fir die Herstellung von Halbleitern oder Zwischenprodukten
erforderlich sind;

iv) bestehende Ubereinkiinfte iiber Zusammenarbeit zwischen dem betreffenden Drittland und der Union.
Dieser Absatz ldsst die Vorrechte des Europiischen Parlaments und des Rates gemif$ den Vertrdgen unberiihrt.

(4)  Das Europiische Halbleitergremium gewdhrleistet gegebenenfalls die Koordinierung, die Zusammenarbeit und den
Informationsaustausch mit den einschldgigen Krisenreaktions- und Krisenvorsorgestrukturen, die nach Unionsrecht
geschaffen wurden.

Artikel 29

Struktur des Europiischen Halbleitergremiums

(1)  Das Europidische Halbleitergremium setzt sich aus Vertretern aller Mitgliedstaaten zusammen. Den Vorsitz im
Europdischen Halbleitergremium fithrt ein Vertreter der Kommission.

(2)  Jeder Mitgliedstaat benennt einen hochrangigen Vertreter im Europdischen Halbleitergremium. Soweit dies im
Hinblick auf die Funktion und Expertise zweckdienlich ist, kann ein Mitgliedstaat mehr als einen Vertreter in Bezug auf
verschiedene Aufgaben des Europiischen Halbleitergremiums haben. Jedes Mitglied des Europdischen Halbleitergremiums
hat einen Stellvertreter. Nur Mitgliedstaaten sind stimmberechtigt. Jeder Mitgliedstaat hat unabhingig von der Zahl seiner
Vertreter nur eine Stimme.

(3)  Das Europdische Halbleitergremium gibt sich auf seiner ersten Sitzung auf Vorschlag und im Einvernehmen mit dem
Vorsitz eine Geschiftsordnung.

(4)  Der Vorsitz kann stdndige oder nichtstindige Untergruppen zur Priifung spezifischer Fragen einsetzen.

Der Vorsitz ladt gegebenenfalls reprisentative Organisationen der Halbleiter-Wertschopfungskette, die Industrieallianz fur
Prozessoren und Halbleitertechnologien, Gewerkschaften und Nutzer von Halbleitern auf Unionsebene ein, als Beobachter
zu solchen Untergruppen Beitradge zu liefern.

Es wird eine Untergruppe eingesetzt, der Forschungs- und Technologieorganisationen der Union angehéren, um spezifische
Aspekte der strategischen technologischen Ausrichtung zu priifen und dem Europiischen Halbleitergremium hieriiber
Bericht zu erstatten.
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Artikel 30

Arbeitsweise des Europiischen Halbleitergremiums

(1)  Das Europiische Halbleitergremium hilt mindestens einmal jahrlich eine ordentliche Sitzung ab. Es kann auf Antrag
der Kommission oder eines Mitgliedstaats und zur Erledigung seiner Aufgaben nach Artikel 20 und nach Artikel 23
auflerordentliche Sitzungen abhalten.

(2)  Das Europdische Halbleitergremium hilt fiir seine in Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe a genannten Aufgaben und fiir
seine in Artikel 28 Absatz 2 Buchstaben b, d, e und f genannten Aufgaben jeweils getrennte Sitzungen ab.

(3)  Der Vorsitz beruft die Sitzungen ein und bereitet die Tagesordnung nach Konsultation der Mitglieder des
Europiischen Halbleitergremiums gemif den Aufgaben des Europdischen Halbleitergremiums nach dieser Verordnung
und gemif seiner Geschiftsordnung vor.

Die Kommission leistet gemifl Artikel 28 administrative und analytische Unterstiitzung fiir die Tatigkeiten des
Europiischen Halbleitergremiums.

(4)  Gegebenenfalls bezieht der Vorsitz reprisentative Organisationen des Halbleitersektors ein und ladt Experten mit
spezifischer Expertise im betreffenden Sachgebiet, auch von Organisationen der Interessentriger, ein und benennt
Beobachter, auch auf Vorschlag von Mitgliedern, zur Teilnahme an den Sitzungen. Der Vorsitz kann den Austausch
zwischen dem Europiischen Halbleitergremium und anderen Einrichtungen, Amtern, Agenturen und Experten- und
Beratungsgruppen der Union fordern. Zu diesem Zweck lddt der Vorsitz einen Vertreter des Europdischen Parlaments als
standigen Beobachter in das Europiische Halbleitergremium ein, insbesondere zu Sitzungen, die Kapitel IV zur
Uberwachung und Krisenreaktion betreffen. Der Vorsitz gewihrleistet die Teilnahme anderer einschligiger Organe und
Einrichtungen der Union als Beobachter im Europdischen Halbleitergremium im Hinblick auf Sitzungen, die Kapitel IV zur
Uberwachung und Krisenreaktion betreffen.

Beobachter und Experten haben kein Stimmrecht und nehmen nicht an der Ausarbeitung von Stellungnahmen,
Empfehlungen oder Ratschlidgen des Europdischen Halbleitergremiums und seiner Untergruppen teil. Gegebenenfalls kann
das Europdische Halbleitergremium diese Beobachter und Experten einladen, Informationen und Erkenntnisse beizusteuern.

(5) Das Europdische Halbleitergremium trifft die erforderlichen Mafinahmen, um die sichere Behandlung und
Verarbeitung vertraulicher Informationen gemif Artikel 32 zu gewihrleisten.

Abschnitt 2

Zustindige nationale Behérden

Artikel 31

Benennung zustindiger nationaler Behorden und zentraler Anlaufstellen

(1)  Jeder Mitgliedstaat benennt eine oder mehrere zustindige nationale Behorden zur Gewdhrleistung der Anwendung
und Durchfithrung dieser Verordnung auf nationaler Ebene.

(2)  Benennt ein Mitgliedstaat mehr als eine zustdndige nationale Behorde, so legt sie die jeweiligen Zustindigkeiten der
betreffenden Behérden eindeutig fest und stellt sicher, dass sie wirksam und effizient zusammenarbeiten, um ihre
Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung zu erfiillen, auch beziiglich der Benennung und der Titigkeiten der in Absatz 3
genannten nationalen zentralen Anlaufstelle.

(3)  Jeder Mitgliedstaat benennt eine nationale zentrale Anlaufstelle, die als Verbindungsstelle zur Gewihrleistung der
grenziibergreifenden Zusammenarbeit mit den zustindigen nationalen Behorden anderer Mitgliedstaaten, mit der
Kommission und mit dem Europdischen Halbleitergremium fungiert (im Folgenden ,zentrale Anlaufstelle“). Benennt ein
Mitgliedstaat nur eine zustindige Behorde, so ist diese zustindige Behorde auch die zentrale Anlaufstelle.



L 229/40 Amtsblatt der Europiischen Union 18.9.2023

(4)  Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission die Benennung der zustindigen nationalen Behorde oder von mehr als einer
zustindigen nationalen Behorde und die Benennung der nationalen zentralen Anlaufstelle mit, einschlieflich ihrer genauen
Aufgaben und Zustindigkeiten gemaf dieser Verordnung, ihrer Kontaktangaben und etwaiger spaterer Anderungen.

(5)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zustdndigen nationalen Behorden, einschliefSlich der benannten zentralen
Anlaufstelle, ihre Befugnisse unparteiisch, transparent und zeitnah ausiiben und dass ihnen die nétigen Befugnisse und
angemessene technische, finanzielle und personelle Ressourcen zur Erfiillung ihrer Aufgaben gemif$ dieser Verordnung zur
Verfiigung gestellt werden.

(6)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zustidndigen nationalen Behorden im Einklang mit dem Unionsrecht und
dem nationalen Recht gegebenenfalls andere einschldgige nationale Behorden sowie einschldgige interessierte Parteien
konsultieren und mit ihnen zusammenarbeiten.

Die Kommission fordert den Erfahrungsaustausch zwischen den zustindigen nationalen Behorden.

KAPITEL VI

Vertraulichkeit und Sanktionen

Artikel 32

Behandlung vertraulicher Informationen

(1)  Die im Zuge der Durchfithrung dieser Verordnung erlangten Informationen diirfen nur fir die Zwecke dieser
Verordnung verwendet werden und werden durch das einschligige Unions- und nationale Recht geschiitzt.

(2)  Informationen, die gemif den Artikeln 15, 20 und 25 sowie Artikel 26 Absatz 3 erlangt werden, fallen unter das
Berufsgeheimnis und genieflen den Schutz, der durch die fur die Organe der Union geltenden Vorschriften und das
einschligige nationale Recht gewihrt wird, einschlieflich des Auslosens der bei Verstoflen gegen diese Vorschriften
anwendbaren Bestimmungen.

(3)  Die Kommission und die nationalen Behorden, ihre Beamten, ihre Bediensteten und sonstige Personen, die unter
Aufsicht dieser Behorden titig sind, gewihrleisten die Vertraulichkeit der bei der Durchfithrung ihrer Aufgaben und
Titigkeiten erlangten Informationen, sodass insbesondere Rechte des geistigen Eigentums und sensible Geschiftsinfor-
mationen oder Geschiftsgeheimnisse geschiitzt werden. Diese Verpflichtung gilt fur alle Vertreter der Mitgliedstaaten,
Beobachter, Experten und sonstige Personen, die an Sitzungen des Europiischen Halbleitergremiums gemif$ Artikel 28
teilnehmen, sowie die Mitglieder des Halbleiterausschusses geméfd Artikel 38 Absatz 1.

(4)  Die Kommission sieht standardisierte und sichere Mittel fiir die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung der gemaf3
dieser Verordnung erlangten Informationen vor.

(5)  Sofern erforderlich, konnen die Kommission und die Mitgliedstaaten mit den zustindigen Behorden von
Drittlindern, mit denen sie bilaterale oder multilaterale Vertraulichkeitsvereinbarungen getroffen haben, um ein
angemessenes Niveau an Vertraulichkeit zu gewdhrleisten, die gemdfl den Artikeln 20 und 25 erlangten Informationen
ausschliefSlich in aggregierter Form austauschen, sodass verhindert wird, dass Riickschliisse auf die spezifische Situation
eines Unternehmens in einem Mitgliedstaat gezogen werden konnen. Bevor die Kommission oder die Mitgliedstaaten einen
Informationsaustausch aufnehmen, teilen sie dem Europdischen Halbleitergremium die Informationen, die weitergegeben
werden sollen, und die entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarung mit.

Beim Austausch von Informationen mit den zustandigen Behorden von Drittlindern benennt und nutzt die Kommission
eine zentrale Anlaufstelle in der Union, um die vertrauliche Ubermittlung dieser Informationen oder Daten gemifl den
einschldgigen Verfahren der Kommission zu erleichtern.

(6) Die Kommission kann Durchfithrungsrechtsakte erlassen, um die praktischen Modalititen der Behandlung
vertraulicher Informationen im Rahmen des Informationsaustauschs gemafs dieser Verordnung festzulegen, sofern dies auf
der Grundlage der Erfahrungen bei der Einholung von Informationen erforderlich ist. Diese Durchfithrungsrechtsakte
werden gemdfl dem in Artikel 38 Absatz 2 genannten Priifverfahren erlassen.
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Artikel 33

Sanktionen

(1)  Wird es als erforderlich und verhiltnismafig erachtet, so kann die Kommission einen Beschluss erlassen um

a) Geldbufen zu verhingen, wenn ein Unternechmen auf ein Ersuchen gemif Artikel 25 vorsitzlich oder grob fahrlissig
unrichtige, unvollstindige oder irrefihrende Informationen bereitstellt oder die Informationen nicht innerhalb der
vorgeschriebenen Frist bereitstellt;

b) Geldbufen zu verhingen, wenn ein Unternehmen der Verpflichtung zur Unterrichtung der Kommission iiber eine
Drittlandsverpflichtung gemifS Artikel 25 Absatz 7 und Artikel 26 Absatz 3 vorsitzlich oder grob fahrldssig nicht
nachkommt;

¢) Zwangsgelder zu verhdngen, wenn ein Unternehmen einer Verpflichtung zur vorrangigen Herstellung krisenrelevanter
Produkte gemifs Artikel 26 vorsitzlich oder grob fahrlassig nicht nachkommt.

(2)  Bevor die Kommission einen Beschluss gemdfl Absatz 1 des vorliegenden Artikels trifft, gibt sie den Unternehmen
Gelegenheit, sich gemaf§ Artikel 36 zu duflern. Bei der Feststellung, ob GeldbufSen oder Zwangsgelder als erforderlich und
verhdltnismaflig erachtet werden, beriicksichtigt sie alle von diesen Unternehmen vorgebrachten hinreichend
substantiierten Griinde.

(3)  Diein den in Absatz 1 Buchstabe a genannten Fillen verhingten Geldbufen diirfen 300 000 EUR nicht iibersteigen.
Die in den in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fillen verhingten GeldbufSen diirfen 150 000 EUR nicht iibersteigen.

Handelt es sich bei dem betreffenden Unternehmen um ein KMU, so diirfen die verhdngten Geldbuffen 50 000 EUR nicht
ibersteigen.

(4) Die in dem in Absatz 1 Buchstabe ¢ genannten Fall verhdngten Zwangsgelder diirfen 1,5 % des derzeitigen
Tagesumsatzes fir jeden Arbeitstag, an dem die Missachtung der gemifs Artikel 26 auferlegten Verpflichtung anhilt,
gerechnet ab dem im Beschluss zur Erteilung des vorrangigen Auftrags festgelegten Tag, nicht iibersteigen.

Handelt es sich bei dem betreffenden Unternehmen um ein KMU, so diirfen die verhdngten Zwangsgelder 0,5 % des
derzeitigen Tagesumsatzes nicht {ibersteigen.

(5)  Bei der Festsetzung der Hohe der Geldbufle oder des Zwangsgelds beriicksichtigt die Kommission die Art, Schwere
und Dauer des Verstofes, auch in Fillen der Missachtung der Verpflichtung gemafd Artikel 26, einen Auftrag anzunehmen
und vorrangig zu behandeln und ob das Unternehmen den vorrangigen Auftrag teilweise erfiillt hat, wobei den
Grundsitzen der VerhiltnismiRigkeit und Angemessenheit gebithrend Rechnung getragen wird.

(6)  Hat das Unternehmen die Anforderung, zu deren Durchsetzung das Zwangsgeld verhingt wurde, erfiillt, so kann die
Kommission die endgiiltige Hohe des Zwangsgelds auf einen Betrag festsetzen, der unter demjenigen Betrag liegt, welcher
sich aus dem urspriinglichen Beschluss ergeben wiirde.

(7)  Der Gerichtshof hat die unbeschrinkte Befugnis zur Uberpriifung von Beschliissen der Kommission zur Verhingung
von Geldbufen oder Zwangsgeldern. Er kann die verhingten Geldbuflen oder Zwangsgelder aufheben, herabsetzen oder
erhohen.

Artikel 34

Verjihrungsfrist fiir die Verhiingung von Sanktionen

(1)  Die der Kommission mit Artikel 33 tibertragenen Befugnisse unterliegen folgenden Verjahrungsfristen:
a) zwei Jahre bei Verstofen gegen Bestimmungen iiber Ersuchen um Informationen gemaf8 Artikel 25;

b) zwei Jahre bei Verstoen gegen Bestimmungen tiber die Verpflichtung zur Unterrichtung gemif8 Artikel 25 Absatz 7
und Artikel 26 Absatz 3;
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c) drei Jahre bei Verstoffen gegen Bestimmungen iiber die Verpflichtung zur vorrangigen Herstellung krisenrelevanter
Produkte gemifs Artikel 26.

(2)  Die Verjahrungsfrist gemif§ Absatz 1 lauft ab dem Tag, an dem der Verstofl begangen wurde. Bei anhaltenden oder
wiederholten VerstofSen lauft die Verjahrungsfrist ab dem Tag, an dem der letzte Verstof§ begangen wurde.

(3)  Jedes Titigwerden der Kommission oder der zustindigen Behorden der Mitgliedstaaten, das dazu dient, die
Einhaltung dieser Verordnung sicherzustellen, unterbricht die Verjahrungsfrist.

(4)  Die Unterbrechung der Verjahrungsfrist gilt fur alle Parteien, die sich fiir eine Beteiligung an dem Verstof
verantworten miissen.

(5)  Nach jeder Unterbrechung beginnt die Frist von Neuem. Die Verjahrung tritt jedoch spatestens an dem Tag ein, an
dem die doppelte Verjahrungsfrist verstrichen ist, ohne dass die Kommission eine Geldbufle oder ein Zwangsgeld verhingt
hat. Diese Frist verldngert sich um den Zeitraum, in dem die Verjahrungsfrist gehemmt ist, weil gegen den Beschluss der
Kommission ein Verfahren vor dem Gerichtshof anhingig ist.

Artikel 35

Verjahrungsfrist fiir die Durchsetzung von Sanktionen

(1)  Die Befugnis der Kommission zur Durchsetzung von gemidfl Artikel 33 gefassten Beschliissen unterliegt einer
Verjahrungsfrist von drei Jahren.

(2)  Die Frist lauft ab dem Tag, an dem der Beschluss rechtskriftig wird.

(3)  Die Verjdhrungsfrist fiir die Durchsetzung von Geldbuflen und Zwangsgeldern wird unterbrochen

a) durch die Bekanntgabe eines Beschlusses, durch den der urspriingliche Betrag der GeldbufSe oder des Zwangsgelds
gedndert oder ein Antrag auf eine solche Anderung abgelehnt wird;

b) durch jedes auf Durchsetzung der GeldbufSe oder des Zwangsgelds gerichtete Tatigwerden der Kommission oder eines
Mitgliedstaats, der auf Ersuchen der Kommission handelt.

(4)  Nach jeder Unterbrechung beginnt die Frist von Neuem.

(5)  Die Verjdhrungsfrist fir die Durchsetzung von Geldbufen und Zwangsgeldern wird gehemmt, solange
a) eine Zahlungsfrist bewilligt ist;

b) die Durchsetzung aufgrund einer Entscheidung des Gerichtshofs ausgesetzt ist.

Artikel 36

Anspruch auf rechtliches Gehor bei der Verhiingung Sanktionen

(1)  Bevor die Kommission einen Beschluss nach Artikel 33 erlisst, gibt sie dem betreffenden Unternehmen Gelegenheit,
sich zu Folgendem zu duflern:

a) der vorldufigen Beurteilung der Kommission, einschlieflich der Beschwerdepunkte;

b) den Mafnahmen, die die Kommission in Anbetracht der vorldufigen Beurteilung nach Buchstabe a gegebenenfalls zu
treffen beabsichtigt.

(2)  Die betreffenden Unternehmen koénnen sich innerhalb einer Frist, die von der Kommission in ihrer vorldufigen
Beurteilung nach Absatz 1 Buchstabe a gesetzt wird und mindestens 14 Tage betrdgt, zur vorldufigen Beurteilung der
Kommission dufSern.
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(3)  Die Kommission stiitzt ihre Beschliisse nur auf Beschwerdepunkte, zu denen sich die betreffenden Unternehmen
dufSern konnten.

(4)  Die Verteidigungsrechte des betreffenden Unternehmens werden wahrend des Verfahrens in vollem Umfang gewahrt.
Das betreffende Unternehmen hat vorbehaltlich des berechtigten Interesses von Unternehmen an der Wahrung ihrer
Geschiftsgeheimnisse das Recht auf Einsicht in die Akte der Kommission im Rahmen einer einvernehmlichen
Einsichtnahme. Vom Recht auf Akteneinsicht ausgenommen sind vertrauliche Informationen sowie interne Unterlagen der
Kommission oder der Behorden der Mitgliedstaaten. Insbesondere die Korrespondenz zwischen der Kommission und den
Behorden der Mitgliedstaaten ist vom Recht auf Einsicht ausgenommen. Dieser Absatz steht der Offenlegung und
Verwendung der fur den Nachweis eines Verstofles erforderlichen Informationen durch die Kommission in keiner Weise
entgegen.

KAPITEL VII

Befugnisiibertragung und Ausschussverfahren

Artikel 37

Ausiibung der Befugnisiibertragung

(1)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten
Bedingungen tibertragen.

(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemafd Artikel 12 Absitze 2 und 3 sowie Artikel 17 Absatz 2 wird
der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem 19. September 2023 iibertragen.

(3)  Die Befugnisiibertragung gemafl Artikel 12 Absdtze 2 und 3 sowie Artikel 17 Absatz 2 kann vom Europiischen
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss itber den Widerruf beendet die Ubertragung der in
diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union
oder zu einem im Beschluss iiber den Widerruf angegebenen spiteren Zeitpunkt wirksam. Die Giiltigkeit delegierter
Rechtsakte, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss iiber den Widerruf nicht beriihrt.

(4)  Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den einzelnen Mitgliedstaaten
benannten Sachverstindigen im Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 iiber
bessere Rechtsetzung enthaltenen Grundsitzen.

(5)  Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erldsst, iibermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europiischen
Parlament und dem Rat.

(6)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemafd Artikel 12 Absatz 2 oder 3 oder Artikel 17 Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur in
Kraft, wenn weder das Europdische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Ubermittlung
dieses Rechtsakts an das Europiische Parlament oder den Rat Einwinde erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist
das Europdische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwinde erheben werden.
Auf Initiative des Europdischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlingert.

Artikel 38

Ausschussverfahren

(1)  Die Kommission wird von einem Ausschuss (im Folgenden ,Halbleiterausschuss®) unterstiitzt. Dieser Ausschuss ist
ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

(2)  Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

(3)  Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 in Verbindung mit
deren Artikel 5.
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KAPITEL VIII

Schlussbestimmungen

Artikel 39

Anderung der Verordnung (EU) 2021/694

Die Verordnung (EU) 2021/694 wird wie folgt gedndert:
1.  Artikel 3 Absatz 2 wird wie folgt gedndert:
a) der einleitende Wortlaut erhilt folgende Fassung.
,(2)  Die Programme haben sechs miteinander verbundene spezifische Ziele:*
b) folgender Buchstabe wird angefiigt:
) spezifisches Ziel 6 — Halbleiter.

2. Folgender Artikel wird eingefiigt:
,Artikel 8a
Spezifisches Ziel 6 — Halbleiter

Mit dem finanziellen Beitrag der Union im Rahmen des spezifischen Ziels 6 — Halbleiter werden die Ziele verfolgt, die
in Artikel 4 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Verordnung (EU) 2023/1781 des Europaischen Parlaments und des
Rates (*) festgelegt sind.

(*) Verordnung (EU) 20231781 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur Schaffung
eines Rahmens fir Manahmen zur Stirkung des europiischen Halbleiter-Okosystems und zur Anderung der
Verordnung (EU) 2021/694 (Chip-Gesetz) (ABL. L 229 vom 18.9.2023, S. 1).

3. Artikel 9 Absitze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

,(1)  Die Finanzausstattung fir die Durchfithrung des Programms fiir den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum
31. Dezember 2027 betrdgt 8 168 000 000 EUR zu jeweiligen Preisen.

(2)  Derin Absatz 1 genannte Betrag wird indikativ wie folgt aufgeteilt:

a) 2019914000 EUR fir das spezifische Ziel 1 — Hochleistungsrechnen;

b) 1663956 000 EUR fiir das spezifische Ziel 2 — Kiinstliche Intelligenz;

¢) 1399566000 EUR fiir das spezifische Ziel 3 — Cybersicherheit und Vertrauen;

d) 507 347 000 EUR fiir das spezifische Ziel 4 — Fortgeschrittene digitale Kompetenzen;

e) 1002217000 EUR fiir das spezifische Ziel 5 — Einfithrung und optimale Nutzung digitaler Kapazititen und
Interoperabilitit;

f) 1575000000 EUR fiir das spezifische Ziel 6 — Halbleiter.”
4. Artikel 11 Absatz 2 erhilt folgende Fassung:

.(2)  Die Zusammenarbeit mit in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Drittlindern und Organisationen im
Rahmen der spezifischen Ziele 1, 2, 3 und 6 unterliegt Artikel 12.

5. Artikel 12 Absatz 6 erhilt folgende Fassung:

.(6)  Aus hinreichend gerechtfertigten Sicherheitsgriinden kann im Arbeitsprogramm auch vorgesehen werden, dass
sich Rechtstriger mit Sitz in assoziierten Lindern und Rechtstrdger mit Sitz in der Union, die aber aus Drittlindern
kontrolliert werden, an einigen oder allen Mafnahmen im Rahmen der spezifischen Ziele 1, 2 und 6 nur dann
beteiligen diirfen, wenn sie den von diesen Rechtstriagern zu erfullenden Anforderungen gentigen, damit der Schutz
der grundlegenden Sicherheitsinteressen der Union und der Mitgliedstaaten gewihrleistet und fiir den Schutz von
Informationen in Verschlusssachen gesorgt ist. Die entsprechenden Anforderungen sind im Arbeitsprogramm
enthalten.”
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6. In Artikel 13 wird folgender Absatz angefiigt:

,(3)  Die Synergien zwischen dem spezifischen Ziel 6 und anderen Unionsprogrammen sind in Artikel 6 und in
Anhang Il der Verordnung (EU) 2023/1781 beschrieben.”

7. Artikel 14 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 erhalt folgende Fassung:

(1)  Das Programm wird gemif$ den Artikeln 4 bis 8a der vorliegenden Verordnung in direkter Mittelverwaltung
gemif$ der Haushaltsordnung oder in indirekter Mittelverwaltung, indem die in Artikel 62 Absatz 1 Unterabsatz 1
Buchstabe ¢ der Haushaltsordnung genannten Einrichtungen mit bestimmten Durchfithrungsaufgaben betraut
werden, durchgefiihrt. Einrichtungen, die mit der Durchfuhrung des Programms betraut sind, diirfen von den in
dieser Verordnung festgelegten Vorschriften fiir die Teilnahme und die Verbreitung nur dann abweichen, wenn
diese Abweichung im Rechtsakt zur Errichtung dieser Einrichtungen oder zur Ubertragung von Haushaltsvollzug-
saufgaben an sie vorgesehen ist oder — im Fall von Einrichtungen nach Artikel 62 Absatz 1 Unterabsatz 1

vorgesehen sowie aufgrund besonderer betrieblicher Erfordernisse dieser Einrichtungen oder der Art der
Mafinahme notwendig ist.

b) Folgender Absatz wird angefiigt:

,(4)  Sind die Bedingungen des Artikels 27 der Verordnung (EU) 2023/1781 erfiillt, so findet der genannte
Artikel Anwendung.”

8. Artikel 17 Absatz 1 erhilt folgende Fassung:
(1) Nur Mafnahmen, die zur Erreichung der in den Artikeln 3 bis 8a genannten Ziele beitragen, sind forderfahig.
9. In Anhang I wird folgende Nummer angefiigt:
,Spezifisches Ziel 6 — Halbleiter
Mafinahmen im Rahmen des spezifischen Ziels 6 sind in Anhang I der Verordnung (EU) 2023/1781 aufgefiihrt.”
10. In Anhang II wird folgende Nummer angefiigt:
L,Spezifisches Ziel 6 — Halbleiter

Messbare Indikatoren fiir die Uberwachung der Durchfithrung und fiir die Berichterstattung iiber die Fortschritte in
Bezug auf das spezifische Ziel 6 sind in Anhang II der Verordnung (EU) 2023/1781 aufgefiihrt.

11. In Anhang III wird folgende Nummer angefiigt:
,Spezifisches Ziel 6 — Halbleiter

Synergien mit Unionsprogrammen fiir das spezifische Ziel 6 sind in Anhang IIT der Verordnung (EU) 2023/1781
aufgefiihrt.”

Artikel 40

Evaluierung und Uberpriifung

(1) Bis zum 20. September 2026 und danach alle vier Jahre legt die Kommission dem Europdischen Parlament und dem
Rat einen Bericht iiber die Evaluierung und Uberpriifung dieser Verordnung vor. Die Berichte werden 6ffentlich zuginglich
gemacht.

(2)  Fiir die Zwecke der Evaluierung und Uberpriifung dieser Verordnung stellen das Europiische Halbleitergremium, die
Mitgliedstaaten und die zustindigen nationalen Behorden der Kommission auf deren Ersuchen Informationen zur
Verfiigung.

(3)  Bei der Durchfithrung der Evaluierung und Uberpriifung beriicksichtigt die Kommission die Standpunkte und
Feststellungen des Europdischen Halbleitergremiums, des Europdischen Parlaments, des Rates und anderer einschlagiger
Einrichtungen oder Quellen.
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Artikel 41

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veréffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Stralburg am 13. September 2023.

Im Namen des Europdischen Parlaments Im Namen des Rates
Die Prisidentin Der Président
R. METSOLA J. M. ALBARES BUENO
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ANHANG I
MAGBNAHMEN
Technische Beschreibung der Initiative: Mafnahmenbereich

Die anfinglichen und gegebenenfalls nachfolgenden Mafinahmen, die durch die Initiative unterstiitzt werden, werden
gemifs der folgenden technischen Beschreibung durchgefiihrt:

Teil [Entwurfskapazititen fiir integrierte Halbleitertechnologien

Mit der Initiative sollen tiber eine virtuelle Entwurfsplattform, die in der gesamten Union zur Verfiigung steht, umfangreiche
innovative Entwurfskapazititen fur integrierte Halbleitertechnologien aufgebaut werden. Die virtuelle Entwurfsplattform
wird neue innovative Entwurfsumgebungen mit erweiterten Bibliotheken und Werkzeugen bieten und viele bestehende
und neue Technologien (darunter aufkommende Technologien wie die integrierte Photonik, Quantentechnologie
sowie Kl/neuromorphe Technologien) zusammenbringen. In Verbindung mit bestehenden EDA-Werkzeugen wird sie den
Entwurf innovativer Komponenten und neuer Systemkonzepte und die Demonstration wesentlicher Funktionen
ermoglichen, wie z. B. neuer Ansitze in Bezug auf Hochleistung, Energieeffizienz, Sicherheit und neuer dreidimensionaler
und heterogener Systemarchitekturen.

In enger Zusammenarbeit mit den Nutzerbranchen verschiedener Wirtschaftssektoren wird die virtuelle Entwurfsplattform
Gemeinschaften von Entwurfsbiiros, Anbieter von intellektuellem Eigentum und Tool-Anbietern mit Forschungs- und
Technologieorganisationen vernetzen, um auf der Grundlage gemeinsamer Technologieentwicklung virtuelle
Prototyplosungen bereitzustellen. Risiken und Entwicklungskosten werden geteilt, und es werden neue webbasierte
Methoden fiir den Zugang zu Entwurfswerkzeugen mit flexiblen Kostenmodellen, insbesondere fiir Prototypen, und
gemeinsamen Schnittstellenstandards gefordert.

Indem immer mehr Technologien und Entwiirfe fiir Prozessoren mit niedrigem Stromverbrauch (einschlieGlich Open-
Source wie z. B. RISC-V) in die virtuelle Entwurfsplattform integriert werden, entstehen auf der Plattform zunehmend neue
Entwurfsmoglichkeiten. Ferner kann die virtuelle Entwurfsplattform den Entwurf anderer Technologien, wie
programmierbaren Chips auf der Grundlage von Field Programmable Gate Arrays, neuen 3D- und heterogenen
Systemarchitekturen usw., ermoglichen. Die Dienste werden iiber die Cloud angeboten werden, um durch die Vernetzung
bestehender und neuer Entwicklungszentren in den Mitgliedstaaten den Zugang und die Offenheit fiir die gesamte
Gemeinschaft zu maximieren.

Teil [IPilotanlagen zur Vorbereitung auf innovative Produktion, Test und Validierung

Im Rahmen der Initiative werden Pilotanlagen fiir die Produktion, Test und Validierung unterstiitzt, die die Liicke zwischen
Labor und Fertigung in der modernen Halbleitertechnik, beispielsweise Architekturen und Werkstoffe fir die Leistungs-
elektronik zur Forderung einer nachhaltigen und erneuerbaren Energie, Energiespeicherung, intelligente Fertigung im
Einklang mit hochsten Umweltstandards, Automatisierung und Elektromobilitit, geringerer Energieverbrauch,
Cybersicherheit, funktionale Sicherheit, hohere Rechenleistung oder Integration bahnbrechender Technologien wie etwa
neuromorpher und eingebetteter KI-Chips, integrierte Photonik, Graphen- und andere 2D-Materialtechnologien,
Integration von Elektronik und Mikrofluidik in heterogene Systeme, technische Losungen fur erhéhte Nachhaltigkeit und
Kreislauffdhigkeit elektronischer Komponenten und Systeme, schlieBen. Zu den Schwerpunktbereichen gehoren:

a) Pilotanlagen, mit der die Leistungsfahigkeit von IP-Blocken, virtuellen Prototypen, neuen Entwiirfen und neuartigen
integrierten heterogenen Systemen u. a. mittels Process Design Kits und auf offene und zugingliche Weise erprobt,
getestet und validiert werden.

Die virtuelle Entwurfsplattform wird es ermoglichen, neue IP-Block- und Systemkonzepte, die in den Pilotanlagen vorab
mittels Process Design Kits getestet und validiert werden sollen, im Entwurf zu erforschen, sodass noch vor dem Gang in
die Fertigung unverziiglich Riickmeldungen zur Verfeinerung und Verbesserung der Modelle gegeben werden konnen.
Von Beginn an werden im Rahmen der Initiative mehrere bestehende Pilotanlagen in Synergie mit der Entwurfsinfra-
struktur ausgebaut, um den Zugang zu Entwurfs- und (virtuellen) Prototypprojekten zu ermdglichen.

b) Neue Pilotanlagen fiir die Halbleitertechnik, z. B. vollstindig verarmtes Silizium auf einem Isolator mit nur 10-7 nm,
modernste Gate-All-Around-Technik und fortschrittliche Technologieknoten (z. B. unter 2 nm), erginzt durch
Pilotanlagen fiir die Integration dreidimensionaler heterogener Systeme und fortschrittliches Packaging. In die
Pilotanlagen werden die jiingsten Forschungs- und Innovationstitigkeiten und ihre Ergebnisse einflieSen.

Die Pilotanlagen werden auch iiber eine spezielle Entwurfsinfrastruktur verfiigen, die z. B. aus Entwurfsmodellen
besteht, die den Fertigungsprozess fiir Entwurfswerkzeuge simulieren, die eingesetzt werden, um Schaltkreise und
Systems-on-Chip zu entwerfen. Diese Entwurfsinfrastruktur und eine benutzerfreundliche Virtualisierung der
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Pilotanlagen werden so eingerichtet, dass sie unionsweit iiber die virtuelle Entwurfsplattform direkt zur Verfiigung
stehen. Mithilfe einer Verbindung wird die Design-Community Technologieoptionen testen und validieren konnen,
bevor sie auf den Markt kommen. So wird gewihrleistet, dass neue Chip- und Systementwiirfe auf das gesamte
Potenzial der neuen Technologien zuriickgreifen und Spitzeninnovationen hervorbringen.

Insgesamt werden durch diese Pilotanlagen das geistige Eigentum der Union, die Kompetenzen der Union und die
Innovation der Union im Bereich der Halbleiterfertigungstechnologie vorangebracht und die Stellung der Union in den
Bereichen neue Fertigungsausriistungen und Werkstoffe fiir modernste Halbleitermodule, wie z. B. Lithografie- und
Wafertechnik, gefestigt und ausgebaut.

Es findet eine enge Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Industrie statt, um diese Kapazititserweiterung und die
entscheidende Einbeziehung ausgewihlter qualifizierter Pilotanlagen von Beginn an lenkend zu begleiten, z. B. in den
Bereichen fortschrittliches Packaging, Technik fiir die Integration heterogener dreidimensionaler Systeme sowie bei
wichtigen zusitzlichen Funktionen wie Silizium-Photonik, Leistungselektronik, Sensortechnik, Silizium, Graphen und
Quantentechnik. Diese leistungsstarke, ausgebaute unionsweite Pilotanlageninfrastruktur, die eng mit der Design-
Enablement-Infrastruktur verbunden ist, ist unentbehrlich, um das Wissen, die Kapazitit und die Fahigkeit der Union
zu entwickeln, damit die Innovationsliicke zwischen 6ffentlich finanzierter Forschung und kommerziell finanzierter
Fertigung geschlossen wird und bis Ende des Jahrzehnts sowohl die Nachfrage als auch die Fertigung in der Union
erhoht werden.

Teil IFortschrittliche technologische und ingenieurstechnische Kapazititen fiir Quantenchips

Die Initiative tragt den besonderen Bediirfnissen der kiinftigen Generation von Informationsverarbeitungskomponenten
unter Nutzung nichtklassischer Grundsitze Rechnung, insbesondere Chips, die auf der Grundlage von Forschungen
Quanteneffekte ausnutzen (Quantenchips). Zu den Schwerpunktbereichen gehéren:

a) Innovative Entwurfsbibliotheken fir Quantenchips fiir Quantenplattformen auf Halbleiter- bzw. Photonenbasis, die auf
den Entwurfs- und Fertigungsprozessen der etablierten Prozesse aus der klassischen Halbleiterindustrie aufsetzen; diese
werden erginzt durch die Entwicklung innovativer, moderner Entwurfsbibliotheken und Fertigungsprozesse fiir
alternative Qubit-Plattformen, die nicht mit Halbleitern kompatibel sind.

b) Pilotanlagen fiir die Integration von Quantenschaltungen und Steuerelektronik fur die Fertigung von Quantenchips, die
auf laufenden Forschungsarbeiten aufbauen und diese nutzen, sowie Pilotanlagen, die den Zugang zu speziellen
Reinrdumen und Prototyp- und Fertigungswerken ermoglichen und damit die Zugangshemmnisse bei der Entwicklung
und Fertigung kleiner Mengen von Quantenkomponenten zu verringern und die Innovationszyklen zu beschleunigen.

¢) Anlagen zur Prifung und Validierung fortschrittlicher Quantenkomponenten, einschlieSlich derer, die in den
Pilotanlagen hergestellt werden, wodurch der Kreis des Innovations-Feedbacks zwischen Entwicklern, Herstellern und
Nutzern von Quantenkomponenten geschlossen wird.

Teil IVNetz der Kompetenzzentren und Fertigkeitenentwicklung
Mit der Initiative wird Folgendes unterstiitzt:

a) Schaffung eines Netzes von Kompetenzzentren in jedem Mitgliedstaat zur Forderung der Nutzung dieser Technologien,
die als Schnittstellen zu den virtuellen Entwurfsplattformen und Pilotanlagen dienen und deren effektive Nutzung
erleichtern und die den Beteiligten, einschlieflich der Endnutzer-KMU, Expertise und Fertigkeiten zur Verfugung stellen.
Die Kompetenzzentren werden der Industrie innovative Dienstleistungen anbieten, wobei besonderes Augenmerk auf
KMU, Hochschulen und Behérden gelegt wird, und mafSgeschneiderte Losungen fiir ein breites Nutzerspektrum
bereitstellen, wodurch Entwiirfe und Spitzentechnik weitere Verbreitung in der Union finden werden. Sie werden auch
zu mehr hoch qualifizierten Arbeitskriften in der Union beitragen.

b) Auf dem Gebiet der Fertigkeiten werden auf lokaler, regionaler oder unionsweiter Ebene spezifische Schulungs-
maflnahmen zu Entwurfswerkzeugen und Halbleitertechnologien organisiert werden. Ferner werden Stipendien fiir
weiterfilhrende Studienginge unterstiitzt. Diese Maflnahmen werden die Verpflichtungen der Industrie im Rahmen des
Kompetenzpakts erginzen und in Zusammenarbeit mit den Hochschulen die Zahl der Praktika und Lehrstellen
erhohen. Besonderes Augenmerk wird auch auf Umschulungs- und Weiterbildungsprogramme fiir Arbeitskrifte gelegt,
die aus anderen Sektoren stammen.
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Teil V,,Chip-Fonds“-Mafinahmen fiir den Kapitalzugang von Start-ups, Scale-ups, KMU und anderen Unternehmen
der Halbleiter-Wertschopfungskette

Mit der Initiative wird die Schaffung eines florierenden Halbleiter- und Quanteninnovations-Okosystems unterstiitzt, indem
ein breiter Zugang zu Risikokapital fiir Start-ups, expandierende Unternehmen und KMU gef6rdert wird, damit sie wachsen
und ihre Marktprasenz nachhaltig ausbauen konnen.
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ANHANG II
MESSBARE INDIKATOREN FUR DIE UBERWACHUNG DER DURCHFUHRUNG UND FUR DIE

BERICHTERSTATTUNG UBER DIE FORTSCHRITTE DER INITIATIVE BEI DER
VERWIRKLICHUNG IHRER ZIELE

1. Zahl der Rechtstriger (unterteilt nach Grofe, Art und Niederlassungsland), die an den durch die Initiative unterstiitzten
Mafnahmen beteiligt sind.

In Bezug auf das operative Ziel 1 der Initiative:

2. Zahl der im Rahmen der Initiative entwickelten oder integrierten Entwurfsinstrumente.

In Bezug auf das operative Ziel 2 der Initiative:

3. Gesamtbetrag der Koinvestitionen des Privatsektors in Entwurfskapazititen und Pilotanlagen im Rahmen der Initiative.

In Bezug auf das operative Ziel 3 der Initiative:

4. Zahl der Nutzer von Halbleitern oder Nutzergemeinschaften, die im Rahmen der Initiative Zugang zu Entwurfska-
pazititen und Pilotanlagen beantragen, sowie Zahl der Nutzer von Halbleitern oder Nutzergemeinschaften, die im
Rahmen der Initiative Zugang zu Entwurfskapazititen und Pilotanlagen erhalten.

In Bezug auf das operative Ziel 4 der Initiative:

5. Zahl der Unternehmen, die die Dienstleistungen der durch die Initiative unterstiitzten nationalen Kompetenzzentren in
Anspruch genommen haben.

6. Zahl der Personen, die durch die Initiative unterstiitzte Schulungsprogramme zum Erwerb fortgeschrittener

Fertigkeiten und Schulungen im Bereich Halbleitertechnologien und Quantentechnologien erfolgreich abgeschlossen
haben.

7. Zahl der im Rahmen der Initiative aktiven Kompetenzzentren in der Union.

In Bezug auf das operative Ziel 5 der Initiative:

8. Zahl der Start-ups, Scale-ups und KMU, die Wagniskapital aus den Tatigkeiten im Rahmen des , Chip-Fonds“ erhalten
haben und Gesamtbetrag der getitigten Kapitalinvestitionen.

9. Betrag der Investitionen von in der Union titigen Unternehmen, einschlieSlich nach Segmenten der Wertschop-
fungskette, in denen sie titig sind.
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ANHANG III

SYNERGIEN MIT ANDEREN UNIONSPROGRAMMEN

1. Synergien zwischen der Initiative und den spezifischen Zielen 1 bis 5 des Programms ,Digitales Europa“ stellen sicher,
dass

a) der angestrebte thematische Schwerpunkt der Initiative auf Halbleiter- und Quantentechnologien komplementir ist;

b) die spezifischen Ziele 1 bis 5 des Programms ,Digitales Europa“ den Aufbau digitaler Kapazititen im Bereich
fortschrittlicher ~ digitaler ~Technologien, einschlieSlich Hochleistungsrechnen, kiinstlicher Intelligenz und
Cybersicherheit unterstiitzen, und dass sie auch fortgeschrittene digitale Fertigkeiten unterstiitzen;

c) die Initiative in den Kapazititsaufbau investieren wird, um fortschrittliches Entwurfs-, Produktions- und Systemintegra-
tionsvermdogen in Bezug auf hochmoderne Halbleitertechnologien, Halbleitertechnologien der nichsten Generation und
Quantentechnologien der nichsten Generation fur die innovative Unternehmensentwicklung zu stirken, damit die
Halbleiter-Liefer- und -Wertschopfungsketten in der Union verbessert, wichtige Industriesektoren unterstiitzt und neue
Mirkte geschaffen werden.

2. Synergien mit Horizont Europa stellen Folgendes sicher:

a) Auch wenn sich bestimmte thematische Bereiche der Initiative und von Horizont Europa iiberschneiden, unterscheiden
und ergdnzen sich die Art der zu unterstiitzenden Maffnahmen, die jeweils erwarteten Ergebnisse sowie die jeweilige
Interventionslogik;

b) Horizont Europa bietet umfangreiche Unterstiitzung fiir Forschung, technologische Entwicklung, Demonstrations-
projekte, Pilotprojekte, Konzeptnachweise, Tests und Prototypentwicklung, einschlieflich der vorkommerziellen
Einfithrung innovativer digitaler Technologien, insbesondere durch

i) ein eigenes Budget fiir den Cluster ,Digitalisierung, Industrie und Weltraum“ im Rahmen der Siule ,Globale
Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfahigkeit Europas“ zur Entwicklung grundlegender Technologien
(KT und Robotik, Internet der nidchsten Generation, Hochleistungsrechnen und Big Data, digitale Schliisseltech-
nologien (einschlieflich Mikroelektronik), Kombination digitaler und anderer Technologien),

ii) die Unterstiitzung von Forschungsinfrastrukturen im Rahmen der Saule ,Wissenschaftsexzellenz*,

i) die Integration digitaler Technologien in allen ,Globalen Herausforderungen® (Gesundheit, Sicherheit, Energie und
Mobilitit, Klima usw.) und

iv) Unterstiitzung fiir bahnbrechende Innovationen durch Scale-ups (von denen viele digitale und andere Technologien
kombinieren werden) im Rahmen der Sdule ,Innovatives Europa®

c) die Initiative konzentriert sich ausschliefSlich auf den Aufbau grofiflichiger Kapazitdten im Bereich der Halbleiter- und
Quantentechnologien in der gesamten Union. Sie wird in Folgendes investieren:

i) die Forderung von Innovation durch die Unterstiitzung zweier eng miteinander verkniipfter technologischer
Kapazititen, die den Entwurf neuartiger Systemkonzepte und deren Priifung und Validierung in Pilotanlagen
ermoglichen,

ii) die gezielte Unterstiitzung fiir den Aufbau von Schulungskapazititen und die Verbesserung angewandter
fortgeschrittener digitaler Kompetenzen und Fertigkeiten, um die Entwicklung und Einfithrung von Halbleitern
durch technologische Entwicklung und Endnutzerindustrien zu unterstiitzen, und

iii) ein Netz nationaler Kompetenzzentren, die Expertise und Innovationsdienste fiir Endnutzergemeinschaften und
-industrien bereitstellen und den Zugang dazu erleichtern, um neue Produkte und Anwendungen zu entwickeln
und Marktversagen zu beheben;

d) die technologischen Kapazititen der Initiative werden der Forschungs- und Innovationsgemeinschaft zur Verfigung
gestellt werden, auch fiir Manahmen, die im Rahmen von Horizont Europa unterstiitzt werden;

e) sobald die im Rahmen von Horizont Europa entwickelten neuartigen digitalen Technologien im Halbleiterbereich zur
Reife kommen, werden diese Technologien soweit mdglich schrittweise mithilfe der Initiative aufgegriffen und
eingefithrt werden;

f) Die Programme zur Entwicklung von Curricula der Fertigkeiten und Kompetenzen im Rahmen von Horizont Europa
der Verordnung (EU) 2021/695, darunter jene, die von den Kolokationszentren der Wissens- und Innovationsgemein-
schaften des Europiischen Innovations- und Technologieinstituts durchgefiihrt werden, werden durch Kapazititsaufbau
in Bezug auf angewandte fortgeschrittene digitale Fertigkeiten im Bereich der Halbleiter- und Quantentechnologien
erganzt, die im Rahmen der Initiative unterstiitzt werden;
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g) es werden starke Koordinierungsmechanismen fiir die Planung und Durchfiithrung eingerichtet, sodass alle Verfahren fiir
Horizont Europa wie fir die Initiative so weit wie moglich aufeinander abgestimmt werden. Alle betreffenden
Kommissionsdienststellen werden in ihre Governance-Strukturen einbezogen sein.

3. Synergien mit Unionsprogrammen mit geteilter Mittelverwaltung, einschlieflich des Europiischen Fonds fuir regionale
Entwicklung, des Europidischen Sozialfonds*, des Europdischen Landwirtschaftsfonds fir die Entwicklung des
landlichen Raums und des Europaischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds, gewahrleisten die Entwicklung und
Stirkung regionaler und lokaler Innovationsokosysteme, den industriellen Wandel sowie den digitalen Wandel der
Gesellschaft und der offentlichen Verwaltungen. Das umfasst die Unterstiitzung des digitalen Wandels der Industrie
und der Verbreitung von Ergebnissen sowie die Einfithrung neuartiger Technologien und innovativer Losungen. Die
Initiative wird die transnationale Vernetzung und Kartierung von Kapazititen ergdnzen und unterstiitzen und sie
KMU und Endnutzerindustrien in allen Regionen der Union zuginglich machen.

4.  Synergien mit der Fazilitit ,Connecting Europe* stellen Folgendes sicher:

a) Der Schwerpunkt der Initiative liegt auf dem grofflichigen Aufbau digitaler Kapazititen und Infrastrukturen im
Halbleiterbereich; sie zielt dabei auf eine breite unionsweite Aufnahme und Einfithrung entscheidender bestehender
oder getesteter innovativer digitaler Losungen innerhalb eines Unionsrahmens in Bereichen von offentlichem Interesse
oder von Marktversagen ab. Die Initiative soll hauptsichlich durch koordinierte und strategische Investitionen mit den
Mitgliedstaaten in den Aufbau digitaler Kapazititen fiir Halbleitertechnologien, die unionsweit gemeinsam genutzt
werden sollen, und in unionsweite MaSnahmen umgesetzt werden. Dies ist besonders wichtig fiir die Elektrifizierung
und autonomes Fahren und zielt darauf ab, die Entwicklung wettbewerbsfahigerer Endnutzerindustrien, insbesondere
in den Sektoren Mobilitit und Verkehr, zu begiinstigen und zu erleichtern;

b) die Kapazititen und Infrastrukturen der Initiative sind fiir die Priifung innovativer neuer Technologien und Losungen
zur Verfugung zu stellen, die in den Sektoren Mobilitdt und Verkehr genutzt werden konnen. Die Fazilitit ,Connecting
Europe“ soll die Verbreitung und Einfithrung innovativer neuer Technologien und Lésungen im Bereich Mobilitit und
Verkehr sowie in anderen Bereichen unterstiitzen;

c) es sind Koordinierungsmechanismen zu schaffen, insbesondere durch geeignete Governance-Strukturen.

5. Synergien mit dem Programm ,InvestEU“ stellen Folgendes sicher:

a) Im Rahmen der Verordnung (EU) 2021/523 ist eine Unterstiitzung durch marktgestiitzte Finanzierung vorgesehen, auch
zur Verfolgung der politischen Ziele der Initiative; eine solche marktgestiitzte Finanzierung koénnte mit einer
Unterstiitzung durch Finanzhilfen kombiniert werden;

b) eine Mischfinanzierungsfazilitit im Rahmen des Fonds ,InvestEU* wird durch Mittel aus dem Programm ,Horizont
Europa“ oder dem Programm ,Digitales Europa“ in Form von Finanzierungsinstrumenten im Rahmen von Mischfinan-
zierungsmafnahmen unterstiitzt.

6. Synergien mit Erasmus+ stellen Folgendes sicher:

a) Die Initiative unterstiitzt die Entwicklung und den Erwerb fortgeschrittener digitaler Fertigkeiten, die fiir die
Entwicklung und Einfihrung hochmoderner Halbleitertechnologien in Zusammenarbeit mit den einschligigen
Industrien erforderlich sind;

b) der den fortgeschrittenen Fertigkeiten gewidmete Teil von Erasmus+ erginzt die Interventionen im Rahmen der
Initiative, indem der Erwerb von Fertigkeiten in allen Bereichen und auf allen Ebenen durch Mobilititserfahrungen
bereichert wird.

7. Synergien mit anderen Programmen und Initiativen der Union zu Kompetenzen und Fertigkeiten werden sichergestellt.
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ANHANG IV
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II

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)

INTERNATIONALE UBEREINKUNFTE

Informatorischer Vermerk iiber das Inkrafttreten des Protokolls zur Durchfithrung des
partnerschaftlichen Fischereiabkommens zwischen der Europdischen Union und der Republik
Mauritius (2022-2026)

Im Anschluss an die Unterzeichnung am 21. Dezember 2022 haben die Europdische Union und die Republik Mauritius am
10. Juli 2023 bzw. am 7. September 2023 mitgeteilt, dass sie ihre internen Verfahren zum Abschluss des Protokolls
abgeschlossen haben.

Daher tritt das Protokoll zur Durchfithrung des partnerschaftlichen Fischereiabkommens zwischen der Européischen Union
und der Republik Mauritius gemif§ Artikel 19 des Protokolls am 7. September 2023 in Kraft.
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VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EU) 2023/1782 DES RATES
vom 25. Juli 2023
zur Anderung der Verordnung (EU) 2021/2085 zur Griindung der Gemeinsamen Unternehmen im

Rahmen von ,Horizont Europa“ hinsichtlich des Gemeinsamen Unternehmens fiir Chips

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union, insbesondere auf Artikel 187 und Artikel 188
Absatz 1,

auf Vorschlag der Europiischen Kommission,

nach Stellungnahme des Européischen Parlaments (!),

nach Stellungnahme des Européischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (%),

in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1)

Durch die Verordnung (EU) 2021/2085 des Rates () werden die Gemeinsamen Unternechmen im Rahmen von
,Horizont Europa“, dem Rahmenprogramm fiir Forschung und Innovation geméif der Verordnung (EU) 2021/695
des Europdischen Parlaments und des Rates (%) (,Horizont Europa“) einschlieflich des Gemeinsamen Unternehmens
fur digitale Schliisseltechnologien, gegriindet.

Das Gemeinsame Unternehmen fiir digitale Schliisseltechnologien befasst sich mit klar abgegrenzten Themen, die es
der europdischen Industrie insgesamt ermoglichen, die innovativsten Technologien im Bereich Elektronikkom-
ponenten und -systeme zu entwerfen, zu fertigen und einzusetzen.

Mit der Verordnung (EU) 20231781 des Europdischen Parlaments und des Rates () wird ein Rahmen geschaffen,
um die Resilienz der Union im Bereich der Halbleitertechnologien zu erhdhen, das Halbleiter-Okosystem der Union
durch Verringerung von Abhingigkeiten zu stirken, die digitale Souverinitit zu verbessern, Investitionen zu
stimulieren, das Vermogen, die Sicherheit, die Anpassungsfahigkeit und die Resilienz der Halbleiter-Lieferkette der
Union zu stirken und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, der Kommission und den internationalen
strategischen Partnern zu intensivieren. Um die Voraussetzungen fiir die Stirkung der industriellen Innovations-
kapazitit der Union zu schaffen, wurde die Initiative ,Chips fiir Europa“ (im Folgenden ,Initiative”) gemaf8 der
genannten Verordnung ins Leben gerufen. Im Sinne einer kohirenten Umsetzung der Initiative sollte das mit
Artikel 28 der genannten Verordnung eingesetzte Europiische Halbleitergremium den mit Artikel 131 der
Verordnung (EU) 2021/2085 eingesetzten Rat der offentlichen Korperschaften beraten.

Die im Rahmen der Initiative unterstiitzten Titigkeiten sollten aus ,Horizont Europa“ und aus dem mit der
Verordnung (EU) 2021/694 des Europdischen Parlaments und des Rates () eingerichteten Programm ,Digitales
Europa“ (DEP) finanziert und gemaf den Vorschriften dieser Programme durchgefithrt werden.

Stellungnahme vom 15. Februar 2023 (noch nicht im Amtsblatt veroffentlicht).

ABIL. C 365 vom 23.9.2022, S. 40.

Verordnung (EU) 2021/2085 des Rates vom 19. November 2021 zur Griindung der gemeinsamen Unternehmen im Rahmen von
,Horizont Europa“ und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 219/2007, (EU) Nr. 557/2014, (EU) Nr. 558/2014, (EU)
Nr. 559/2014, (EU) Nr. 5602014, (EU) Nr. 561/2014 und (EU) Nr. 642/2014 (ABL. L 427 vom 30.11.2021, S. 17).

Verordnung (EU) 2021/695 des Européischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021 zur Einrichtung von ,Horizont Europa*“,
dem Rahmenprogramm fiir Forschung und Innovation, sowie iiber dessen Regeln fiir die Beteiligung und die Verbreitung der
Ergebnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1290/2013 und (EU) Nr. 1291/2013 (ABL. L 170 vom 12.5.2021, S. 1).
Verordnung (EU) 20231781 des Européischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur Schaffung eines Rahmens fiir
Mafnahmen zur Stirkung des europdischen Halbleiter-Okosystems und zur Anderung der Verordnung (EU) 2021/694 (Chip-Gesetz)
(ABL. L 229 vom 18.9.2023, S. 1).

Verordnung (EU) 2021/694 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2021 zur Aufstellung des Programms , Digitales
Europa“ und zur Authebung des Beschlusses (EU) 2015/2240 (ABL L 166 vom 11.5.2021, S. 1).
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Mithilfe der Initiative sollen Wettbewerbsfahigkeit und Resilienz der technologischen und industriellen Basis fiir
Halbleiter erhdht und gleichzeitig die Innovationskapazitit des Halbleiter-Okosystems in der gesamten Union
gestirkt werden, die Abhingigkeit von einigen wenigen Drittlindern und dort angesiedelten Unternehmen
verringert und ihre Kapazitit zum Entwurf und zur Herstellung, zum Packaging, zur Wiederverwendung und zum
Recycling fortschrittlicher Halbleiter gestirkt werden. Die Initiative sollte diese Ziele unterstiitzen, indem die Kluft
zwischen dem modernen Forschungs- und Innovationsvermdgen der Union und ihrer nachhaltigen industriellen
Nutzung geschlossen wird. Die Initiative sollte den Kapazititsaufbau unterstiitzen, um Entwurf, Produktion und
Systemintegration bei Halbleitertechnologien der nichsten Generation zu ermdglichen, sowie die Zusammenarbeit
zwischen wichtigen Akteuren in der gesamten Union verbessern, um die Halbleiter-Liefer- und Wertschop-
fungsketten der Union zu stirken, wichtige Industriesektoren zu férdern und neue Mirkte zu schaffen.

Die in Artikel 4 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Verordnung (EU) 2023/1781 genannten operativen Ziele der
Initiative (,operative Ziele 1 bis 4) sollten in Form von Maffnahmen umgesetzt werden, die auf der soliden
Wissensbasis aufbauen, die durch das mit der Verordnung (EU) Nr. 561/2014 des Rates () gegriindete Gemeinsame
Unternehmen ECSEL, das durch das Gemeinsame Unternehmen fiir digitale Schliisseltechnologien ersetzt wurde,
entstanden ist. Das Gemeinsame Unternehmen fur digitale Schlisseltechnologien sollte in ,Gemeinsames
Unternehmen fur Chips“ unbenannt werden und sollte beauftragt werden, im Rahmen der Initiative finanzierte
Mafinahmen tiber Instrumente oder Verfahren, die in ,Horizont Europa“ oder im DEP vorgesehen sind, finanziell zu
unterstiitzen. Wihrend des gesamten Bestehens des Gemeinsamen Unternehmens fiir Chips sollten der Initiative bis
zu 2,875 Mrd. EUR gewidmet sein. Von diesem Betrag sollten 1,450 Mrd. EUR fiir Tétigkeiten zum Kapazititsaufbau
fiir die operativen Ziele 1 bis 4 und 1,425 Mrd. EUR fiir Forschungs- und Innovationstitigkeiten im Zusammenhang
mit den operativen Zielen 1 bis 4 vorgesehen werden. Dariiber hinaus sollten 1,3 Mrd. EUR Forschungs- und
Innovationstatigkeiten, die nicht unter die Initiative fallen, gewidmet sein.

Die vom Gemeinsamen Unternehmen fiir Chips finanzierten Tatigkeiten sollten in einem einzigen Arbeitsprogramm
behandelt werden, das vom Verwaltungsrat des Gemeinsamen Unternehmens Chips geméf Artikel 14 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2021/2085 (,Verwaltungsrat“) angenommen werden sollte. Das Arbeitsprogramm sollte zwei
spezifische Teile umfassen. Der erste spezifische Teil sollte einen Unterabschnitt iiber Tatigkeiten zum
Kapazititsaufbau fiir die operativen Ziele 1 bis 4 und einen Unterabschnitt éiber Forschungs- und Innovationsti-
tigkeiten im Zusammenhang mit den operativen Zielen 1 bis 4 umfassen. Der zweite spezifische Teil sollte
Forschungs- und Innovationstatigkeiten, die nicht unter die Initiative fallen, gewidmet sein.

Alle Forschungs- und Innovationstatigkeiten, einschliefSlich derjenigen im Zusammenhang mit der Initiative sollten
iiber ,Horizont Europa“ finanziert werden, um die strategische Forschungs- und Innovationsagenda gemifS
Artikel 2 Nummer 12 der Verordnung (EU) 2021/2085 umzusetzen. Der Unterabschnitt, der Tatigkeiten zum
Kapazititsaufbau gewidmet ist, sollte tiber das DEP finanziert werden.

Das Arbeitsprogramm sollte die Voraussetzungen fiir den Zugang zu 6ffentlich finanzierter Infrastruktur wie etwa
Pilot- und Testanlagen und den Kompetenzzentren umfassen, die Offenheit fiir ein breites Spektrum von Nutzern
sicherstellen und groffen Unternehmen auf transparente und diskriminierungsfreie Weise zu Marktbedingungen
oder auf Kostenbasis zuziiglich einer angemessenen Marge Zugang einrdumen, wahrend es fiir kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) und akademische Einrichtungen einen bevorzugten Zugang oder Preisnachlésse geben sollte.

Vor Erstellung des Arbeitsprogramms sollte der Rat der offentlichen Korperschaften unter Beriicksichtigung der
Empfehlungen der privaten Mitglieder zur Gewihrleistung der industriellen Relevanz der im Arbeitsprogramm
vorgesehenen Titigkeiten und gegebenenfalls der Empfehlungen des Europdischen Halbleitergremiums und der
Beitrige anderer einschligiger Interessentrdger die spezifischen Teile und einschligigen Unterabschnitte,
einschlieBlich der entsprechenden Ausgabenschitzungen, skizzieren. Zu diesem Zweck sollte der Rat der
offentlichen Korperschaften ausschlieflich die Kommission und die Mitgliedstaaten umfassen. Anschlieend sollte
der Exekutivdirektor des Gemeinsamen Unternehmens fiir Chips auf der Grundlage dieser Skizze und der
strategischen Forschungs- und Innovationsagenda das Arbeitsprogramm fiir die beiden spezifischen Teile und die
einschldgigen Unterabschnitte sowie die entsprechenden Ausgabenschitzungen erstellen.

() Verordnung (EU) Nr. 561/2014 des Rates vom 6. Mai 2014 zur Griindung des Gemeinsamen Unternehmens ECSEL (ABL. L 169 vom
7.6.2014, S. 152).
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(11) Alle Vertreter des Verwaltungsrats sollten an der Erstellung des Arbeitsprogramms und an den einschldgigen
Diskussionen beteiligt sein und die erforderlichen Informationen erhalten. Bei der Annahme des Arbeitsprogramms
durch den Verwaltungsrat sollten die Stimmrechte fiir den Unterabschnitt iiber Tatigkeiten zum Kapazititsaufbau
des spezifischen Teils des Arbeitsprogramms, der der Umsetzung der Initiative gewidmet ist, ausschlieflich auf die
Kommission und die Mitgliedstaaten beschrankt sein. Fiir den Unterabschnitt iber Forschungs- und Innovationsti-
tigkeiten des spezifischen Teils des Arbeitsprogramms, der der Umsetzung der Initiative gewidmet ist, sollten die
Kommission und die Mitgliedstaaten iiber jeweils 45 % und die privaten Mitglieder iiber 10 % der Stimmen
verfugen. Die Stimmrechte fiir den spezifischen Teil des Arbeitsprogramms, der Forschungs- und Innovationsti-
tigkeiten, die nicht unter die Initiative fallen, gewidmet ist, sollten zu gleichen Teilen auf die Kommission, die
Teilnehmerstaaten und die privaten Mitglieder aufgeteilt werden. Kann tiber einen der beiden Teile des
Arbeitsprogramms keine Entscheidung getroffen werden, so sollte das Arbeitsprogramm unter Einschluss nur
desjenigen Teils, iiber den eine positive Entscheidung getroffen wurde, angenommen werden.

(12) Der Rat der offentlichen Kérperschaften sollte fiir die Auswahl von Vorschligen zustindig sein. Bei der Auswahl von
Vorschligen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Initiative sollte der Rat der offentlichen Korperschaften
ausschlieflich die Kommission und die Mitgliedstaaten umfassen.

(13) Die Aufforderungen zur Einreichung von Vorschligen im Rahmen der Initiative ,sollten verschiedenen rechtlichen
Formen der Zusammenarbeit und anderen Teilnehmern offenstehen, und die Auswahl von Vorschligen fir eine
Finanzierung sollte nicht auf einer spezifischen rechtlichen Form der Zusammenarbeit beruhen. Um die
Durchfithrung der spezifischen Mafinahmen der Initiative wie etwa der Entwurfsplattform oder Pilotanlagen, zu
erleichtern, kann gemifl Artikel 7 der Verordnung (EU) 2023/1781 ein Konsortium fiir eine europdische Chip-
Infrastruktur (ECIC) gegriindet werden. An einem ECIC sollten mindestens drei Mitglieder beteiligt sein, nimlich
Mitgliedstaaten oder Offentliche oder private Rechtstriger aus mindestens drei Mitgliedstaaten oder eine
Kombination davon, um eine breite Vertretung aus der gesamten Union zu erreichen.

(14) Da die im Rahmen der Initiative unterstiitzten und vom Gemeinsamen Unternehmen fiir Chips durchgefithrten
Tatigkeiten aus ,Horizont Europa“ und DEP finanziert werden, sollte der Finanzbeitrag der Union zum
Gemeinsamen Unternehmen fiir Chips entsprechend erhoht werden. Die Verwaltungskosten des Gemeinsamen
Unternehmens fiir Chips sollten entsprechend der Zunahme der operativen Aufgaben ebenfalls erhoht werden. Die
Teilnehmerstaaten sollten nicht an den Verwaltungskosten beteiligt werden. Die privaten Mitglieder sollten nicht an
den zusitzlichen Verwaltungskosten des Gemeinsamen Unternehmens fiir Chips beteiligt werden, da ihre
Stimmrechte fiir den Teil des Arbeitsprogramms, der der Initiative gewidmet ist, eingeschrinkt und auf die
Forschungs- und Innovationstitigkeiten beschrankt sind.

(15) Ausnahmsweise sollten die Teilnehmerstaaten die seit dem 8. Februar 2022 geleisteten Finanzbeitrige melden
diirfen, sofern die entsprechenden nationalen Titigkeiten dieser Verordnung und insbesondere dem Ziel, bestehende
fortschrittliche Pilotanlagen in der gesamten Union zu verbessern und neue zu entwickeln, geniigen, da einige
Teilnehmerstaaten mit der Durchfiihrung jener Tatigkeiten zum Kapazititsaufbau begonnen haben, nachdem die
Kommission den Vorschlag fiir die Verordnung (EU) 2023/1781 vorgelegt hatte, und zwar aufgrund der politischen
Dringlichkeit, auf die Schwere der Chip-Krise zu reagieren. Die mit diesen T4tigkeiten verbundenen Kosten sollten
unter bestimmten Voraussetzungen forderfihig sein, insbesondere unter der Voraussetzung, dass die Vorschlage von
Gemeinsamen Unternehmen fiir Chips bewertet und ausgewahlt werden.

(16) Die Bereitstellung finanzieller Unterstiitzung aus dem DEP fiir Tatigkeiten sollte mit der Verordnung (EU) 2021/694
vereinbar sein.

(17) Da das Ziel der vorliegenden Verordnung, ndmlich die Schaffung des Gemeinsamen Unternehmens fiir Chips von
den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann und vielmehr wegen des Umfangs und der
Wirkungen der Mafnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in
Artikel 5 des Vertrags tiber die Europdische Union verankerten Subsidiarititsprinzip titig werden. Entsprechend
dem im selben Artikel genannten Grundsatz der VerhiltnismaRigkeit geht diese Verordnung nicht iiber das zur
Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maf§ hinaus.

(18) Die Verordnung (EU) 2021/2085 sollte daher entsprechend gedndert werden.

(19) Damit mit der Durchfithrung dieser Verordnung im Hinblick auf die Verwirklichung ihrer Ziele so bald wie maglich
begonnen werden kann, sollte sie schnell in Kraft treten —
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EU) 2021/2085 wird wie folgt gedndert:

1. Inder gesamten Verordnung werden die Worte ,Gemeinsames Unternehmen fiir digitale Schliisseltechnologien” durch
die Worte ,Gemeinsames Unternehmen fiir Chips“ in der jeweiligen grammatischen Form ersetzt.

2. In Artikel 2 erhalten Nummern 2, 3 und 4 folgende Fassung:

,(2) ,Griindungsmitglied“ einen Rechtstriger mit Sitz in einem Mitgliedstaat, ein mit ,Horizont Europa“ assoziiertes
oder gegebenenfalls mit dem DEP assoziiertes Land oder eine internationale Organisation, die in dieser
Verordnung oder in einem ihrer Anhinge als Mitglied eines gemeinsamen Unternehmens ausgewiesen ist;

(3) ,assoziiertes Mitglied“ einen beliebigen Rechtstrdger mit Sitz in einem Mitgliedstaat, ein mit ,Horizont Europa“
assoziiertes oder gegebenenfalls mit dem DEP assoziiertes Land oder eine internationale Organisation, die einem
gemeinsamen Unternehmen beitritt, indem sie eine Verpflichtungserklirung gemidf Artikel 6 Absatz 3
unterzeichnet, vorbehaltlich einer Genehmigung gemaf Artikel 7;

(4) ,Teilnehmerstaat“ einen Mitgliedstaat oder ein mit ,Horizont Europa“ assoziiertes oder gegebenenfalls mit dem
DEP assoziiertes Land im Anschluss an die Mitteilung iiber seine Teilnahme an den Tatigkeiten des betreffenden
gemeinsamen Unternehmens in Form einer Verpflichtungserkldrung;”

3. Artikel 3 Absatz 3 erhilt folgende Fassung:

,(3)  Um der Laufzeit von ,Horizont Europa“ und gegebenenfalls des DEP Rechnung zu tragen, sind Aufforderungen
zur Einreichung von Vorschldgen im Rahmen der gemeinsamen Unternehmen spitestens am 31. Dezember 2027 zu
veroffentlichen. In hinreichend begriindeten Fillen koénnen Aufforderungen zur Einreichung von Vorschligen
spitestens am 31. Dezember 2028 veroffentlicht werden.”

4. In Artikel 4 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefiigt:

,Das Gemeinsame Unternehmen fiir Chips trigt ebenfalls zu dem in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/
1781 des Europiischen Parlaments und des Rates (¥) genannten allgemeinen Ziel und den in Artikel 4 Absatz 2
Buchstaben a bis d der Verordnung (EU) 2023/1781 genannten operativen Zielen (im Folgenden ,operative Ziele 1
bis 4“) sowie zu den in Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/694 festgelegten allgemeinen Zielen der DEP
bei.

(*) Verordnung (EU) 2023/1781 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur Schaffung
eines Rahmens fiir Manahmen zur Stirkung des europdischen Halbleiter-Okosystems und zur Anderung der
Verordnung (EU) 2021/694 (Chip-Gesetz) (ABI. L 229 vom 18.9.2023, S. 1).

5. Artikel 10 Absitze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

»(2)  Der Betrag des in Teil 2 genannten Finanzbeitrags der Union kann um Beitrige von Drittlindern erhoht
werden, die mit ,Horizont Europa“ gemifl Artikel 16 Absatz 5 der Verordnung (iiber ,Horizont Europa“ und
gegebenenfalls mit dem DEP gemifS Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2021694 assoziiert sind,
sofern der Beitrag anderer Mitglieder als der Union oder der sie konstituierenden Rechtstriger oder der mit ihnen
verbundenen Rechtstrager mindestens dem Gesamtbetrag, um den der Beitrag der Union erhoht wird, entspricht.

(3)  Der Beitrag der Union wird aus den Mitteln des Gesamthaushaltsplans der Union fiir das spezifische Programm
zur Durchfithrung von ,Horizont Europa“ und gegebenenfalls fiir das DEP nach Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe ¢
Ziffer iv und Artikel 154 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 im Falle von Einrichtungen gemaf§ Artikel 71 der
genannten Verordnung geleistet.”

6. Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 2 und 3 erhalten folgende Fassung:
,<Zusdtzlich zu den in Artikel 22 der Verordnung iiber ,Horizont Europa“ oder, im Fall des Gemeinsamen

Unternehmens fiir Chips, in Artikel 18 der Verordnung (EU) 2021/694 festgelegten Kriterien kann das
Arbeitsprogramm als Anhang Zulassungskriterien fur nationale Rechtstrager enthalten.”
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Jeder Teilnehmerstaat betraut das gemeinsame Unternehmen mit der Bewertung der Vorschlige gemif der
Verordnung iiber ,Horizont Europa“ und gegebenenfalls der Verordnung (EU) 2021/694.
7. Artikel 29 Absatz 2 erhilt folgende Fassung:

,(2)  Mittelbindungen der gemeinsamen Unternechmen gemif§ Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b, d, g und h kénnen
in Jahrestranchen aufgeteilt werden. Bis zum 31. Dezember 2024 darf der kumulierte Betrag dieser Mittelbindungen
in Tranchen 50 % des in Artikel 10 festgelegten Hochstbeitrags der Union nicht iiberschreiten. Ab Januar 2025
werden mindestens 20 % der kumulierten Haushaltsmittel der verbleibenden Jahre nicht mehr durch Jahrestranchen

gedeckt.”
Artikel 126 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1wird wie folgt gedndert:
i) Buchstabe b erhilt folgende Fassung:

,b) Aufbau wissenschaftlicher Spitzenleistung und eines Innovationsvorsprungs der Union im Bereich neu
entstehender Komponenten und Systemtechnologien, einschlieflich Tatigkeiten im Zusammenhang mit
niedrigeren Technologie-Reifegraden, und Forderung der aktiven Einbeziehung von KMU, die bei allen
Forschungs- und Innovationstitigkeiten, einschlieflich derjenigen im Zusammenhang mit der Initiative
,Chips fiir Europa“, die mit der Verordnung (EU) 2023/1781 eingerichtet wurde mindestens ein Drittel der
Gesamtzahl der Teilnehmer an indirekten Maffnahmen ausmachen miissen und mindestens 20 % der
offentlichen Mittel erhalten sollten;”.

ii) Folgender Buchstabe wird angefiigt:

,d) Verwirklichung eines grofflichigen technologischen Kapazititsaufbaus und Unterstiitzung damit
verbundener Forschungs- und Innovationstitigkeiten in der gesamten Halbleiter-Wertschopfungskette der
Union um die Entwicklung und Einfithrung von hochmodernen Halbleitertechnologien, Halbleitertech-
nologien der nichsten Generation und Quantentechnologien der ndchsten Generation sowie Innovationen
bei etablierten Technologien zur Stirkung fortschrittlichen Entwurfs-, Systemintegrations- und
Chipproduktionsvermogens in der Union, um somit die Wettbewerbsfihigkeit der Union zu steigern und
Leistung eines Beitrags zur Verwirklichung des griinen und des digitalen Wandels, insbesondere durch die
Verringerung der Klimaauswirkungen elektronischer Systeme, die Verbesserung der Nachhaltigkeit von
Chips der nichsten Generation und die Starkung der Prozesse der Kreislaufwirtschaft, durch einen Beitrag
zu hochwertigen Arbeitsplitzen innerhalb des Halbleiter-Okosystems und durch die Beriicksichtigung der
Grundsitze der konzeptionsintegrierten Sicherheit, die vor Cybersicherheitsbedrohungen schiitzten.”

b) In Absatz 2 werden die folgenden Buchstaben angefiigt:
,2) Aufbau fortschrittlicher Entwurfskapazititen fur integrierte Halbleitertechnologien;
h) Ausbau bestehender und Entwicklung neuer fortschrittlicher Pilotanlagen in der gesamten Union, um die
Entwicklung und Einfithrung von hochmodernen Halbleitertechnologien und von Halbleitertechnologien der

ndchsten Generation zu ermdglichen;

i) Aufbau fortschrittlicher technologischer und ingenieurstechnischer Kapazititen zur Beschleunigung der
innovativen Entwicklung hochmoderner Quantenchips und dazugehoriger Halbleitertechnologien;

j)  Einrichtung eines unionsweiten Netzes von Kompetenzzentren durch den Ausbau bestehender oder die
Schaffung neuer Anlagen.”

Artikel 128 erhilt folgende Fassung:
,Artikel 128

Finanzbeitrag der Union

(1)  Der Finanzbeitrag der Union, einschlieflich der EWR-Mittel, zum Gemeinsamen Unternehmen fiir Chips betrigt
bis zu 4 175 000 000 EUR, einschlieflich bis zu 62 287 000 EUR fiir Verwaltungskosten, die wie folgt verteilt sind:

a) bis zu 2725000 000 EUR aus ,Horizont Europa’;

b) bis zu 1450 000 000 EUR aus dem DEP
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(2)  Der in Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels genannte Finanzbeitrag wird fiir das Gemeinsame
Unternehmen fiir Chips zur finanziellen Unterstiitzung indirekter Manahmen im Sinne von Artikel 2 Nummer 43
der Verordnung tiber Horizont Europa‘ verwendet, die den Forschungs- und Innovationstitigkeiten des Gemeinsamen
Unternehmens fiir Chips, einschlieBlich Forschungs- und Innovationstitigkeiten im Zusammenhang mit operativen
Zielen 1 bis 4, entsprechen.

(3)  Der in Absatz 1 Buchstabe b genannte Finanzbeitrag der Union wird fiir Tatigkeiten zum Kapazitdtsaufbau im
Rahmen der operativen Ziele 1 bis 4 verwendet.

(4)  Der in Absatz 1 Buchstabe b genannte Finanzbeitrag der Union darf 50 % der Gesamtkosten der Tatigkeiten
zum Kapazititsaufbau nicht iibersteigen.

(5)  Der Zugang zu Kapazititen, die sich aus der Umsetzung der operativen Ziele 1 bis 4 durch das Gemeinsame
Unternehmen fiir Chips ergeben, steht einem breiten Spektrum von Nutzern in der gesamten Union offen und wird
auf transparente und diskriminierungsfreie Weise direkt proportional zum Finanzbeitrag der Union zu den
Gesamtkosten dieser Tatigkeiten gewahrt.

10. Artikel 129 Absdtze 3 und 4 erhalten folgende Fassung:

»(3)  Abweichend von Artikel 28 Absatz 4 leisten die privaten Mitglieder einen Finanzbeitrag von bis zu
26 331000 EUR zu den Verwaltungskosten des Gemeinsamen Unternehmens fir Chips oder veranlassen die sie
konstituierenden Rechtstriger und die mit ihnen verbundenen Rechtstriger, diesen zu leisten. Der Anteil des
jahrlichen Gesamtbeitrags der privaten Mitglieder zu den Verwaltungskosten des Gemeinsamen Unternehmens fiir
Chips betragt 30 %.

(4)  Diein Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Beitrdge umfassen die Beitrige gemifS Artikel 11 Absatz 3.
Abweichend von Artikel 11 Absatz 3 ist es den Teilnechmerstaaten ausnahmsweise gestattet, die seit dem 8. Februar
2022 geleisteten Finanzbeitrige zu melden. Die den betreffenden Tatigkeiten zugrunde liegenden Kosten konnen ab
diesem Zeitpunkt als forderfahig angesehen werden, auch wenn sie vor Einreichung des Finanzhilfeantrags angefallen
sind, sofern alle folgenden Bedingungen erfiillt sind:

a) Die Tatigkeiten gentigen dieser Verordnung;

b) die Tatigkeiten tragen zu dem in Artikel 126 Absatz 2 Buchstabe h genannten Ziel bei, und die damit verbundenen
Kosten bestehen aus Investitionsausgaben;

¢) die Finanzhilfeantrige werden vom Gemeinsamen Unternehmen fiir Chips gemifl Artikel 12 Absatz 1 bewertet
und ausgewdhlt;

d) die Tatigkeiten werden zum Zeitpunkt der Gewihrung der Finanzhilfe weiterhin durchgefiihrt;

) der mit diesen Kosten verbundene Beitrag des Teilnehmerstaats wird bei der Berechnung der Stimmrechte der
Teilnehmerstaaten gemaf Artikel 133 Absitze 2 und 3 und Artikel 136 Absatz 1 nicht beriicksichtigt;

f) der mit diesen Kosten verbundene Beitrag des Teilnehmerstaats iibersteigt nicht 25 % des gesamten Finanzbeitrags
dieses Teilnehmerstaats, der fur die Tatigkeiten vorgesehen ist, die zu dem in Artikel 126 Absatz 2 Buchstabe h
genannten Ziel beitragen.

(5)  Diein Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Beitrdge umfassen die Beitrage gemifS Artikel 11 Absatz 1,
einschliefSlich mindestens 90 % der Beitrige gemifl Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a.“

11. In Artikel 133 wird folgender Absatz eingefuigt:

,(3a)  Abweichend von Absatz 1 umfasst der Verwaltungsrat nur die Kommission und die Mitgliedstaaten, wenn er
tiber den Unterabschnitt iiber Tatigkeiten zum Kapazititsaufbau des spezifischen Teils des Arbeitsprogramms
abstimmt, der der Umsetzung der Initiative ,Chips fiir Europa‘ gewidmet ist. Die Kommission verfiigt iiber 50 % der
Stimmrechte. Fiir den Unterabschnitt iiber Forschungs- und Innovationstitigkeiten des spezifischen Teils des
Arbeitsprogramms, der der Umsetzung der Initiative ,,Chips fur Europa“ gewidmet ist, verfiigen die Kommission und
die Mitgliedstaaten iiber jeweils 45 % und die privaten Mitglieder iiber 10 % der Stimmrechte. Die Absitze 2 und 3
gelten sinngemdf fiir die Stimmrechte der Mitgliedstaaten. Alle Vertreter des Verwaltungsrats beteiligen sich an der
Ausarbeitung dieses spezifischen Teils des Arbeitsprogramms.
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12. Folgender Artikel wird eingefuigt:
JArtikel 133a

Vorschriften fiir die im Rahmen des DEP finanzierten Titigkeiten

(1)  Zusitzlich zu Artikel 24 Absatz 2 gilt die Verordnung (EU) 2021/694 fiir die vom Gemeinsamen Unternehmen
fur Chips im Rahmen des DEP finanzierten Tatigkeiten.

(2) Das Arbeitsprogramm und die Aufforderungen zur Einreichung von Vorschligen des Gemeinsamen
Unternehmens fiir Chips werden auf der Website des DEP veroffentlicht.

(3)  Ex-post-Priffungen von Ausgaben fur aus dem Haushalt des DEP finanzierte Tatigkeiten des Gemeinsamen
Unternehmens fiir Chips werden gemaf8 Artikel 27 der Verordnung (EU) 2021/694 durchgefiihrt.

13. Artikel 134 erhilt folgende Fassung:
,Artikel 134

Beschrinkungen und Bedingungen fiir die Teilnahme an bestimmten Manahmen

(1)  Bei im Rahmen von ,Horizont Europa‘ finanzierten Mafinahmen wird abweichend von Artikel 17 Absatz 2
Buchstabe | dieser Verordnung die Teilnahme an bestimmten Maflnahmen auf Antrag der Kommission nach Billigung
durch den Rat der offentlichen Korperschaften gemafl Artikel 22 Absatz 5 der Verordnung iiber ,Horizont Europa’
beschrankt.

(2)  Bei im Rahmen des DEP finanzierten Mafinahmen wird die Teilnahme an bestimmten Maffnahmen auf Antrag
der Kommission nach Billigung durch den Rat der offentlichen Korperschaften gemafl Artikel 12 Absatz 6 und
Artikel 18 der Verordnung (EU) 2021/694 beschrankt.

(3)  Die Aufforderungen zur Einreichung von Vorschligen, die im spezifischen Teil des Arbeitsprogramms, der der
Initiative ,Chips fur Europa’ gewidmet ist, vorgesehen sind, stehen verschiedenen rechtlichen Formen der
Zusammenarbeit und anderen Teilnehmern offen. Die Auswahl von Vorschldgen fiir eine Finanzierung darf nicht auf
einer spezifischen rechtlichen Form der Zusammenarbeit beruhen. Mafnahmen konnen auch von Rechtstrigern
durchgefithrt werden, die im Rahmen eines Konsortiums fiir eine européische Chip-Infrastruktur (ECIC), das gemifS
Artikel 7 der Verordnung (EU) 2023/1781 gegriindet wurde, zusammenarbeiten. Im spezifischen Teil des
Arbeitsprogramms, der der Initiative ,Chips fir Europa‘ gewidmet ist, wird festgelegt, dass in Fllen, in denen ein ECIC
eine Finanzierung fiir eine bestimmte Mafinahme beantragt, das ECIC selbst und nicht die einzelnen Rechtstriger, die
dem ECIC angehoren, der Antragsteller ist.”

14. Folgender Artikel wird eingefuigt:
,Artikel 134a

Zusitzliche Aufgaben des Exekutivdirektors

Abweichend von Artikel 19 Absatz 4 Buchstabe c erstellt der Exekutivdirektor des Gemeinsamen Unternehmens fiir
Chips das Arbeitsprogramm des gemeinsamen Unternehmens auf der Grundlage der vom Rat der offentlichen
Korperschaften gemidfl Artikel 137 Buchstabe aa erstellten Skizze und der strategischen Forschungs- und
Innovationsagenda und legt es dem Verwaltungsrat zur Annahme vor.*

15. Artikel 136 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 2 erhilt folgende Fassung:

,(2)  Fur die Zwecke von Artikel 134 Absatz 1 und Absatz 2 umfasst der Rat der offentlichen Korperschaften
ausschlielich die Mitgliedstaaten. Absatz 1 des vorliegenden Artikels gilt entsprechend.”

b) Folgender Absatz wird eingefiigt:

,(2a)  Fir die Zwecke von Artikel 137 Buchstabe aa und fiir die Auswahl von Vorschligen, die der Umsetzung
der Initiative ,Chips fur Europa‘ entsprechen, gemdfl Artikel 137 Buchstabe d umfasst der Rat der 6ffentlichen
Korperschaften ausschlielich die Kommission und die Mitgliedstaaten. Absatz 1 des vorliegenden Artikels gilt
entsprechend.”
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16. Artikel 137 wird wie folgt gedndert:
a) Folgender Buchstabe wird angefuigt:

,aa) vor der Erstellung jedes Arbeitsprogramms und unter Beriicksichtigung der Empfehlungen der privaten
Mitglieder und gegebenenfalls der Empfehlungen des mit Artikel 28 der Verordnung (EU) 2023/1781
eingesetzten Europdischen Halbleitergremiums und der Beitrdge anderer einschldgiger Interessentriger
Skizzierung zweier spezifischer Teile des Arbeitsprogramms, einschlieflich der entsprechenden
Ausgabenschitzungen, wobei der erste Teil einen Unterabschnitt iiber Tatigkeiten zum Kapazitdtsaufbau fiir
die operativen Ziele 1 bis 4 und einen Unterabschnitt iiber Forschungs- und Innovationstitigkeiten im
Zusammenhang mit den operativen Zielen 1 bis 4, einschlieflich der Voraussetzungen fiir den Zugang zu
offentlich finanzierter Infrastruktur, umfasst und der zweite Teil Forschungs- und Innovationstatigkeiten, die
nicht unter die Initiative ,Chips fiur Europa“ fallen, gewidmet ist;".

b) Buchstabe d erhilt folgende Fassung:
,d) Auswahl von Vorschligen gemif$ Artikel 12 Absatz 1 und Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe u;*.
c¢) Folgender Buchstabe wird angefiigt:

) erforderlichenfalls Empfehlung, dass ein ECIC Abhilfemanahmen wie etwa eine Anderung seiner Satzung
ergreift, wenn ein Mitgliedstaat den Rat der 6ffentlichen Korperschaften darauf aufmerksam gemacht hat, dass
das ECIC sich weigert, ein neues Mitglied aufzunehmen, ohne hinreichende Griinde fiir die Weigerung auf der
Grundlage der in seiner Satzung festgelegten fairen und angemessenen Bedingungen anzugeben.”

17. Artikel 141 erhilt folgende Fassung:
JArtikel 141

Finanzierungssitze und Regeln fiir die Teilnahme

(1)  Das Gemeinsame Unternehmen fiir Chips kann fiir im Rahmen von ,Horizont Europa‘ finanzierte indirekte
Mafinahmen gemafd Artikel 17 Absatz 2 der Verordnung tiber Horizont Europa‘ und abweichend von Artikel 34 der
genannten Verordnung sowie fiir im Rahmen des DEP finanzierte Titigkeiten je nach Art des Teilnehmers,
insbesondere bei KMU und gemeinniitzigen Rechtstrigern, und nach Art der Mafinahme unterschiedliche
Finanzierungssitze fiir die Unionsfinanzierung im Rahmen einer Mafinahme anwenden. Die Finanzierungssitze
werden im Arbeitsprogramm festgelegt.

(2)  Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels und Artikel 34 der Verordnung iiber ,Horizont Europa’

werden Forschungs- und Innovationsmafinahmen bis zum Technologie-Reifegrad 4 von der Union zu 100 % der
gesamten forderfihigen Kosten finanziert.

(3)  Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 der Verordnung tiber ,Horizont Europa‘ oder Artikel 18 der Verordnung
(EU) 2021/694 kann ein Kompetenzzentrum oder ein einziger Rechtstrager, der sich aus mindestens drei
unabhingigen Rechtstrdgern mit Sitz in mindestens drei verschiedenen Teilnehmerstaaten, darunter mindestens einem
Mitgliedstaat, zusammensetzt, an Aufforderungen zur Einreichung von Vorschligen teilnehmen, die vom
Gemeinsamen Unternehmen fiir Chips gemaf8 Artikel 134 Absatz 4 der vorliegenden Verordnung finanziert werden,
sofern diese Abweichung in der Beschreibung der einschldgigen Themen im Arbeitsprogramm hinreichend begriindet
ist.”

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel am 25. Juli 2023.
Im Namen des Rates

Der Prisident
L. PLANAS PUCHADES
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VERORDNUNG (EU) 2023/1783 DER KOMMISSION
vom 15. September 2023

zur Anderung der Anhiinge Il und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europiischen Parlaments
und des Rates hinsichtlich der Hochstgehalte an Riickstinden von Denatoniumbenzoat, Diuron,
Etoxazol, Methomyl und Teflubenzuron in oder auf bestimmten Erzeugnissen

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —
gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union,

gestiitzt auf die Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Februar 2005 tiber
Hochstgehalte an Pestizidriickstinden in oder auf Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs und
zur Anderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates ('), insbesondere auf Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a, Artikel 18
Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 49 Absatz 2,

in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1)  Fur Denatoniumbenzoat, Diuron, Etoxazol, Methomyl und Teflubenzuron wurden in Anhang II der Verordnung
(EG) Nr. 396/2005 Riickstandshochstgehalte (im Folgenden ,RHG") festgelegt.

(2)  Die Genehmigung fir den Wirkstoff Denatoniumbenzoat lief am 30. November 2020 aus (?) und es wurde kein
Antrag auf Erneuerung der Genehmigung gestellt. Alle geltenden Zulassungen fiir Pflanzenschutzmittel mit diesem
Wirkstoff wurden widerrufen. Fiir diesen Stoft gibt es weder Codex-Riickstandshochstgehalte (CXL) noch Einfuhrto-
leranzen. Die RHG fir Denatoniumbenzoat auf allen Erzeugnissen werden auf die Bestimmungsgrenze festgesetzt.
Daher sollten die in Anhang Il der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 fiir diesen Stoff festgelegten RHG gemafd
Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 in Verbindung mit deren Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a gestrichen
werden. Die RHG fiir Denatoniumbenzoat auf allen Erzeugnissen sollten gemaf8 Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b der
Verordnung (EG) Nr. 396/2005 in Anhang V der genannten Verordnung auf die erzeugnisspezifische
Bestimmungsgrenze festgesetzt werden.

(3)  Die Genehmigung fiir den Wirkstoff Diuron lief am 30. September 2020 aus und es wurde kein Antrag auf
Erneuerung der Genehmigung gestellt. Alle geltenden Zulassungen fiir Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff
wurden widerrufen. Fiir diesen Stoff gibt es weder CXL noch Einfuhrtoleranzen. Die RHG fiir Diuron auf allen
Erzeugnissen werden auf die erzeugnisspezfische Bestimmungsgrenze festgesetzt. Daher sollten die in Anhang II der
Verordnung (EG) Nr. 396/2005 fiir diesen Stoff festgelegten RHG gemifl Artikel 17 der Verordnung (EG)
Nr. 396/2005 in Verbindung mit deren Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a gestrichen werden. Die RHG fiir Diuron
auf allen Erzeugnissen sollten gemifl Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 in
Anhang V der genannten Verordnung auf die erzeugnisspezifische Bestimmungsgrenze festgesetzt werden.
AufSerdem sollten zur Vermeidung von Unklarheiten die entsprechenden Fufnoten, die auf fehlende Informationen
iiber Riickstandsuntersuchungen hinweisen, gestrichen werden.

(4)  Die Genehmigung fiir den Wirkstoff Etoxazol wurde mit der Durchfithrungsverordnung (EU) 2020/2105 der
Kommission (*) mit einer besonderen Bestimmung erneuert, wonach die Mitgliedstaaten nur die Verwendung von
Pflanzenschutzmitteln auf Zierpflanzen in dauerhaft errichteten Gewidchshdusern zulassen. Alle geltenden
Zulassungen fiir Pflanzenschutzmittel, die diesen Wirkstoff fur die Verwendung auf essbaren Kulturpflanzen

() ABLL 70 vom 16.3.2005, S. 1.

() Durchfithrungsverordnung (EU) 2020/1643 der Kommission vom 5. November 2020 zur Anderung der Durchfithrungsverordnung
(EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Giiltigkeitsdauer der Genehmigung fiir die Wirkstoffe Calciumphosphid, Denathoniumbenzoat,
Haloxyfop-P, Imidacloprid, Pencycuron und Zeta-Cypermethrin (ABL L 370 vom 6.11.2020, S. 18).

() Durchfithrungsverordnung (EU) 2020/2105 der Kommission vom 15. Dezember 2020 zur Erneuerung der Genehmigung fiir den
Wirkstoff Etoxazol als Substitutionskandidat geméf der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europiischen Parlaments und des Rates
itber das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Anderung des Anhangs der Durchfithrungsverordnung (EU)
Nr. 540/2011 der Kommission (ABI. L 425 vom 16.12.2020, S. 96).
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enthalten, wurden widerrufen. Im Zusammenhang mit dem Verfahren zur Erneuerung der Genehmigung dieses
Wirkstoffs veroffentlichte die Europdische Behorde fiir Lebensmittelsicherheit (im Folgenden die ,Behorde®) eine
Schlussfolgerung () zum Peer-Review, in der sie erklirte, dass aufgrund unzureichender Daten Risiken fiir die
menschliche Gesundheit durch den Verzehr essbarer Kulturpflanzen, die mit Etoxazol behandelt wurden, nicht
ausgeschlossen werden konnten. Daher kénnen die geltenden RHG auf der Grundlage von CXL nicht als sicher fiir
die Verbraucher bestitigt und nicht beibehalten werden. Mithin sollten die in Anhang II der Verordnung (EG)
Nr. 396/2005 fir diesen Stoff festgelegten RHG gemif Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 in
Verbindung mit deren Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a gestrichen werden. Die RHG fiir Etoxazol auf allen
Erzeugnissen sollten gemifl Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 in Anhang V der
genannten Verordnung auf die erzeugnisspezifische Bestimmungsgrenze festgesetzt werden. Aufferdem sollte zur
Vermeidung von Unklarheiten die entsprechende Fufnote, die auf fehlende Informationen iiber Analysemethoden
hinweist, gestrichen werden.

Die Genehmigung fir den Wirkstoff Methomyl lief am 31. August 2019 aus und es wurde kein Antrag auf
Erneuerung der Genehmigung gestellt. Alle geltenden Zulassungen fir Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff
wurden widerrufen. Die RHG fiir Methomyl auf Kumquats und Gewiirzgurken beruhten auf CXL, die die Behorde
als sicher fiir die Verbraucher bestitigt hatte (°). Diese RHG sollten daher gemaf8 Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe e
der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 in deren Anhang II unverandert beibehalten werden. Die geltenden RHG fiir
Methomyl auf Kopfsalaten, Bohnen (trocken), Sojabohnen, Baumwollsamen, Mais und Hafer beruhten auf CXL, fiir
die die Behorde zu dem Schluss kam, dass sie nicht ausreichend durch Daten untermauert sind, da Daten zum
Methomylstoffwechsel in Blattgemiise, Hiilsenfriichten und Olsaaten fehlen (). Diese RHG sollten daher in
Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 auf erzeugnisspezifische Bestimmungsgrenzen gesenkt werden. Fiir
alle anderen Erzeugnisse, fur die die RHG auf in der EU nicht mehr zugelassenen Verwendungen beruhen, sollten
die RHG in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 gemifl Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 in
Verbindung mit deren Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a auf erzeugnisspezifische Bestimmungsgrenzen gesenkt
werden. Auflerdem sollten zur Vermeidung von Unklarheiten die entsprechenden Fufinoten, die auf fehlende
Informationen zu Riickstandsuntersuchungen und zum Pflanzenmetabolismus hinweisen, gestrichen werden.

Die Genehmigung fiir den Wirkstoff Teflubenzuron lief am 30. November 2019 aus und es wurde kein Antrag auf
Erneuerung der Genehmigung gestellt. Die RHG fiir Teflubenzuron auf Grapefruits und Mandarinen beruhen auf
Antrigen Brasiliens auf Einfuhrtoleranz, die die Behorde als sicher fiir die Verbraucher bestitigt hatte (7). Die RHG
fur Teflubenzuron auf Orangen, Zitronen, Limetten, Weintrauben, Papayas, Tomaten, Schlangengurken,
Gewiirzgurken, Melonen, Sonnenblumenkernen, Sojabohnen und Kaffeebohnen ergeben sich aus der Anwendung
von CXL, die die Behorde als sicher fiir die Verbraucher bestitigt hatte (°). Diese RHG sollten daher gemifS
Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe e der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 in deren Anhang II unverdndert beibehalten
werden. Fir alle anderen Erzeugnisse, fiir die die RHG auf in der EU nicht mehr zugelassenen Verwendungen
beruhen, sollten die RHG in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 gemaf Artikel 17 der Verordnung (EG)
Nr. 396/2005 in Verbindung mit deren Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a auf erzeugnisspezifische
Bestimmungsgrenzen gesenkt werden.

Die Kommission hat die EU-Referenzlaboratorien fiir Pestizidriickstinde zu der Frage konsultiert, ob bestimmte
Bestimmungsgrenzen angepasst werden missen. Diese Laboratorien schlugen fiir alle unter die vorliegende
Verordnung fallenden Wirkstoffe erzeugnisspezifische Bestimmungsgrenzen vor, die analytisch erreichbar sind.

Die Handelspartner der Union wurden iiber die Welthandelsorganisation zu den neuen RHG konsultiert, und ihre
Anmerkungen wurden beriicksichtigt.

Die Verordnung (EG) Nr. 396/2005 sollte daher entsprechend gedndert werden.

EFSA Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance etoxazole; EFSA Journal
2017;15(10):4988.

EFSA Reasoned Opinion on the review of the existing maximum residue levels for methomyl according to Article 12 of Regulation
(EC) No 396/2005; EFSA Journal 2015; 13(10):4277.

EFSA Reasoned Opinion on the review of the existing maximum residue levels for methomyl according to Article 12 of Regulation
(EC) No 396/2005; EFSA Journal 2015; 13(10):4277.

EFSA Reasoned Opinion on the setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli; EFSA Journal
2018; 16(11):5474.

) EFSA Scientific support for preparing an EU position in the 49™ Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)]; EFSA

Journal 2017; 15(7):4929.
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(10)

(11)

(12)

Was die Wirkstoffe Denatoniumbenzoat, Diuron, Etoxazol, Methomyl und Teflubenzuron angeht, so sollte die
vorliegende Verordnung nicht fiir Erzeugnisse gelten, die vor dem Geltungsbeginn der neuen RHG in der Union
hergestellt oder in die Union eingefithrt wurden und fir die ein hohes Verbraucherschutzniveau beibehalten wird,
damit die Erzeugnisse normal vermarktet, verarbeitet und verbraucht werden konnen.

Vor dem Geltungsbeginn der neuen RHG sollte eine angemessene Frist eingeriumt werden, damit sich die
Mitgliedstaaten, Drittlinder und Lebensmittelunternehmer an die durch die Anderung der RHG bedingten
Anforderungen anpassen konnen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Mafinahmen entsprechen der Stellungnahme des Standigen Ausschusses fiir
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Anhinge II und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 werden gemifs dem Anhang der vorliegenden Verordnung
gedndert.

Artikel 2

In Bezug auf die Wirkstoffe Denatoniumbenzoat, Diuron, Etoxa;ol, Methomyl und Teflubenzuron in und auf allen
Erzeugnissen gilt die Verordnung (EG) Nr. 396/2005 in der vor der Anderung durch die vorliegende Verordnung geltenden
Fassung weiterhin fuir Erzeugnisse, die vor dem 8. April 2024 in der Union hergestellt oder in die Union eingefiihrt wurden.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 8. April 2024.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Briissel, den 15. September 2023

Fiir die Kommission
Die Présidentin
Ursula VON DER LEYEN



L 229/66

Amtsblatt der Europaischen Union

18.9.2023

Die Anhinge IT und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 werden wie folgt gedndert:

1. Anhang Il wird wie folgt gedndert:

a) Die Spalten fiir Methomyl und Teflubenzuron erhalten folgende Fassung:

ANHANG

,Riickstinde von Schidlingsbekimpfungsmitteln und Riickstandshdchstgehalte (mg/kg)

=
CodeNummer | P donochsugehdc ghen 0 £
S
1) 2 () (4)
0100000 FRUCHTE, FRISCH ODER GEFROREN;
SCHALENFRUCHTE
0110000 Zitrusfriichte 0,01 (* 0,5
0110010 Grapefruits
0110020 Orangen
0110030 Zitronen
0110040 Limetten
0110050 Mandarinen
0110990 Sonstige (2)
0120000 Schalenfriichte 0,01 (* 0,01 (¥
0120010 Mandeln
0120020 Paraniisse
0120030 Kaschuniisse
0120040 Esskastanien
0120050 Kokosniisse
0120060 Haselniisse
0120070 Macadamia-Niisse
0120080 Pekanniisse
0120090 Pinienkerne
0120100 Pistazien
0120110 Walniisse
0120990 Sonstige (2)
0130000 Kernobst 0,01 (* 0,01 (*)
0130010 Apfel
0130020 Birnen
0130030 Quitten
0130040 Mispeln
0130050 Japanische Wollmispeln
0130990 Sonstige (2)
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0140000 Steinobst 0,01 (*) 0,01 (¥
0140010 Aprikosen

0140020 Kirschen (siiff)

0140030 Pfirsiche

0140040 Pflaumen

0140990 Sonstige (2)

0150000 Beeren und Kleinobst 0,01 (*

0151000 a) Trauben 0,7
0151010 Tafeltrauben

0151020 Keltertrauben

0152000 b) Erdbeeren 0,01 (
0153000 ¢) Strauchbeerenobst 0,01 (
0153010 Brombeeren

0153020 Kratzbeeren

0153030 Himbeeren (rot und gelb)

0153990 Sonstige (2)

0154000 d) Anderes Kleinobst und Beeren 0,01 (
0154010 Heidelbeeren

0154020 Cranbeeren/Groffriichtige Moosbeeren

0154030 Johannisbeeren (schwarz, rot und weifd)

0154040 Stachelbeeren (griin, rot und gelb)

0154050 Hagebutten

0154060 Maulbeeren (schwarz und weifd)

0154070 Azarole[Mittelmeermispel

0154080 Holunderbeeren

0154990 Sonstige (2)

0160000 Sonstige Friichte mit

0161000 a) genieflbarer Schale 0,01 (
0161010 Datteln 0,01 (*

0161020 Feigen 0,01 (¥

0161030 Tafeloliven 0,01 (%)

0161040 Kumquats 1

0161050 Karambolen 0,01 (¥

0161060 Kakis/Japanische Persimonen 0,01 (%

0161070 Jambolans 0,01 (*

0161990 Sonstige (2) 0,01 (%)
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0162000 b) nicht genieflbarer Schale, klein 0,01 (* 0,01 (¥
0162010 Kiwis (griin, rot, gelb)
0162020 Lychees (Litschis)
0162030 Passionsfriichte/Maracujas
0162040 Stachelfeigen/Kaktusfeigen
0162050 Sternépfel
0162060 Amerikanische Persimonen/Virginia-Kakis
0162990 Sonstige (2)
0163000 ¢) nicht genieflbarer Schale, grof§ 0,01 (*
0163010 Avocadofriichte 0,01 (¥
0163020 Bananen 0,01 (%)
0163030 Mangos 0,01 (¥
0163040 Papayas 0,4
0163050 Granatipfel 0,01 (¥
0163060 Cherimoyas 0,01 (%
0163070 Guaven 0,01 (%
0163080 Ananas 0,01 (¥
0163090 Brotfriichte 0,01 (%
0163100 Durianfriichte 0,01 (
0163110 Saure Annonen/Guanabanas 0,01 (
0163990 Sonstige (2) 0,01 (%
0200000 GEMUSE, FRISCH ODER GEFROREN
0210000 Wurzel- und Knollengemiise 0,01 (* 0,01 (%
0211000 a) Kartoffeln
0212000 b) Tropisches Wurzel- und Knollengemiise
0212010 Kassawas/Kassaven/Manioks
0212020 Siikkartoffeln
0212030 Yamswurzeln
0212040 Pfeilwurz
0212990 Sonstige (2)
0213000 ¢) Sonstiges Wurzel- und Knollengemiise au-

Ber Zuckerriiben
0213010 Rote Riiben
0213020 Karotten
0213030 Knollensellerie
0213040 Meerrettiche/Kren
0213050 Erdartischocken
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0213060 Pastinaken
0213070 Petersilienwurzeln
0213080 Rettiche
0213090 Haferwurz/Purpur-Bocksbart
0213100 Kohlriiben
0213110 Weifse Ritben
0213990 Sonstige (2)
0220000 Zwiebelgemiise 0,01 (* 0,01 (
0220010 Knoblauch
0220020 Zwiebeln
0220030 Schalotten
0220040 Frithlingszwiebeln/griine Zwiebeln und

Winterzwiebeln
0220990 Sonstige (2)
0230000 Fruchtgemiise
0231000 a) Solanaceae und Malvaceae
0231010 Tomaten 0,01 (¥ 1,5
0231020 Paprikas 0,01 (%) 0,01 (¥
0231030 Auberginen|/Eierfriichte 0,01 (¥ 0,01 (%)
0231040 Okras/Griechische Hornchen 0,01 (¥ 0,01 (%)
0231990 Sonstige (2) 0,01 (*) 0,01 (¥
0232000 b) Kiirbisgewichse mit genieflbarer Schale
0232010 Schlangengurken 0,01 (% 0,5
0232020 Gewiirzgurken 0,1 1,5
0232030 Zucchinis 0,01 (% 0,01 ()
0232990 Sonstige (2) 0,01 (* 0,01 (%)
0233000 o) %(iirbisgewéichse mit ungenieflbarer Scha- 0,01 (*

e
0233010 Melonen 0,3
0233020 Kiirbisse 0,01 (¥
0233030 Wassermelonen 0,01 (%
0233990 Sonstige (2) 0,01 (%
0234000 d) Zuckermais 0,01 (* 0,01 (
0239000 e) Sonstiges Fruchtgemiise 0,01 (* 0,01 (*
0240000 Kohlgemiise (aufler Kohlwurzeln und Baby-Leaf- 0,01 (* 0,01 (¥

Salaten aus Kohlgemiise)

0241000 a) Blumenkohle
0241010 Broccoli
0241020 Blumenkohle
0241990 Sonstige (2)
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0242000 b) Kopfkohle
0242010 Rosenkohle/Kohlsprossen
0242020 Kopfkohle
0242990 Sonstige (2)
0243000 ¢) Blattkohle
0243010 Chinakohle
0243020 Griinkohle
0243990 Sonstige (2)
0244000 d) Kohlrabi
0250000 Blattgemiise, Kriuter und essbare Bliiten
0251000 a) Kopfsalate und andere Salatarten 0,01 (%) 0,01 (¥
0251010 Feldsalate
0251020 Griine Salate
0251030 Kraussalate/Breitblattrige Endivien
0251040 Kressen und andere Sprossen und Keime
0251050 Barbarakraut
0251060 Salatrauken/Rucola
0251070 Roter Senf
0251080 Baby-Leaf-Salate (einschliefSlich der Brassica-
Arten)
0251990 Sonstige (2)
0252000 b) Spinat und verwandte Arten (Blitter) 0,01 (% 0,01 (%
0252010 Spinat
0252020 Portulak
0252030 Mangold
0252990 Sonstige (2)
0253000 ¢) Traubenblitter und dhnliche Arten 0,01 (* 0,01 (
0254000 d) Brunnenkresse 0,01 (¥ 0,01 (¥
0255000 ¢) Chicorée 0,01 (* 0,01 (%
0256000 f) Frische Kriduter und essbare Bliiten 0,02 ( 0,02 (
0256010 Kerbel
0256020 Schnittlauch
0256030 Sellerieblatter
0256040 Petersilie
0256050 Salbei
0256060 Rosmarin
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0256070 Thymian

0256080 Basilikum und essbare Bliiten

0256090 Lorbeerblitter

0256100 Estragon

0256990 Sonstige (2)

0260000 Hiilsengemiise 0,01 (%) 0,01 (¥
0260010 Bohnen (mit Hiilsen)

0260020 Bohnen (ohne Hiilsen)

0260030 Erbsen (mit Hiilsen)

0260040 Erbsen (ohne Hiilsen)

0260050 Linsen

0260990 Sonstige (2)

0270000 Stingelgemiise 0,01 (* 0,01 (
0270010 Spargel

0270020 Kardonen

0270030 Stangensellerie

0270040 Fenchel

0270050 Artischocken

0270060 Porree

0270070 Rhabarber

0270080 Bambussprossen

0270090 Palmherzen

0270990 Sonstige (2)

0280000 Pilze, Moose und Flechten 0,01 (% 0,01 (¥
0280010 Kulturpilze

0280020 Wilde Pilze

0280990 Moose und Flechten

0290000 Algen und Prokaryonten 0,01 (* 0,01 (
0300000 HULSENFRUCHTE 0,01 (*) 0,01 (¥
0300010 Bohnen

0300020 Linsen

0300030 Erbsen

0300040 Lupinen

0300990 Sonstige (2)

0400000 OLSAATEN UND OLFRUCHTE 0,01 (¥

0401000 Olsaaten

0401010 Leinsamen 0,01 (¥
0401020 Erdniisse 0,01 (¥
0401030 Mohnsamen 0,01 (¥
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0401040 Sesamsamen 0,01 (¥

0401050 Sonnenblumenkerne 0,3

0401060 Rapssamen 0,01 (¥

0401070 Sojabohnen 0,05

0401080 Senfkorner 0,01 (%)

0401090 Baumwollsamen 0,01 (%)

0401100 Kiirbiskerne 0,01 (%)

0401110 Saflorsamen 0,01 (%)

0401120 Borretschsamen 0,01 (%)

0401130 Leindottersamen 0,01 (%)

0401140 Hanfsamen 0,01 (%)

0401150 Rizinusbohnen 0,01 (%)

0401990 Sonstige (2) 0,01 (¥

0402000 Olfriichte 0,01 (*)

0402010 Oliven fiir die Gewinnung von Ol

0402020 Olpalmenkerne

0402030 Olpalmenfriichte

0402040 Kapok

0402990 Sonstige (2)

0500000 GETREIDE 0,01 (%) 0,01 (%

0500010 Gerste

0500020 Buchweizen und anderes Pseudogetreide

0500030 Mais

0500040 Hirse

0500050 Hafer

0500060 Reis

0500070 Roggen

0500080 Sorghum

0500090 Weizen

0500990 Sonstige (2)

0600000 TEES, KAFFEE, KRAUTERTEES, KAKAO UND 0,05 (*)
JOHANNISBROT

0610000 Tees 0,05 (¥

0620000 Kaffeebohnen 0,3

0630000 Kriutertees aus 0,05 (*)

0631000 a) Blitten

0631010 Kamille

0631020 Hibiskus

0631030 Rose
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0631040 Jasmin

0631050 Linde

0631990 Sonstige (2)

0632000 b) Blittern und Kriutern

0632010 Erdbeere

0632020 Rooibos

0632030 Mate

0632990 Sonstige (2)

0633000 ¢) Wurzeln

0633010 Baldrian

0633020 Ginseng

0633990 Sonstige (2)

0639000 d) anderen Pflanzenteilen

0640000 Kakaobohnen 0,05 (¥
0650000 Johannisbrote/Karuben 0,05 (*
0700000 HOPFEN 0,05 (* 0,05 (¥
0800000 GEWURZE

0810000 Samengewiirze 0,05 (*) 0,05 (%
0810010 Anis/Anissamen

0810020 Schwarzkiimmel

0810030 Sellerie

0810040 Koriander

0810050 Kreuzkiimmel

0810060 Dill

0810070 Fenchel

0810080 Bockshornklee

0810090 Muskatnuss

0810990 Sonstige (2)

0820000 Fruchtgewiirze 0,05 (*) 0,05 (*)
0820010 Nelkenpfeffer

0820020 Szechuanpfeffer

0820030 Kiimmel

0820040 Kardamom

0820050 Wacholderbeere

0820060 Pfeffer (schwarz, griin und weif))

0820070 Vanille

0820080 Tamarinde

0820990 Sonstige (2)
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0830000 Rindengewiirze 0,05 (*) 0,05 (%)
0830010 Zimt
0830990 Sonstige (2)
0840000 Waurzel- und Rhizomgewiirze
0840010 SiiBholzwurzeln 0,05 (*) 0,05 (¥
0840020 Ingwer (10)
0840030 Kurkuma 0,05 (*) 0,05 (%)
0840040 Meerrettich/Kren (11)
0840990 Sonstige (2) 0,05 (*) 0,05 (%)
0850000 Knospengewiirze 0,05 (*) 0,05 (%)
0850010 Nelken
0850020 Kapern
0850990 Sonstige (2)
0860000 Bliitenstempelgewiirze 0,05 (* 0,05 (*
0860010 Safran
0860990 Sonstige (2)
0870000 Samenmantelgewiirze 0,05 (*) 0,05 (%)
0870010 Muskatbliite
0870990 Sonstige (2)
0900000 ZUCKERPFLANZEN 0,01 (* 0,01 (¥
0900010 Zuckerritbenwurzeln
0900020 Zuckerrohre
0900030 Wurzeln der gewdhnlichen Wegwarte
0900990 Sonstige (2)
1000000 ERZEUGNISSE TIERISCHEN URSPRUNGS -

LANDTIERE
1010000 Waren von 0,01 (* 0,01 (%)
1011000 a) Schweinen
1011010 Muskel
1011020 Fett
1011030 Leber
1011040 Nieren
1011050 GeniefSbare Schlachtnebenerzeugnisse (aufer

Leber und Nieren)

1011990 Sonstige (2)
1012000 b) Rindern
1012010 Muskel
1012020 Fett
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1012030 Leber

1012040 Nieren

1012050 Genieflbare Schlachtnebenerzeugnisse (aulSer
Leber und Nieren)

1012990 Sonstige (2)

1013000 ¢) Schafen

1013010 Muskel

1013020 Fett

1013030 Leber

1013040 Nieren

1013050 GeniefSbare Schlachtnebenerzeugnisse (aufer
Leber und Nieren)

1013990 Sonstige (2)

1014000 d) Ziegen

1014010 Muskel

1014020 Fett

1014030 Leber

1014040 Nieren

1014050 GeniefSbare Schlachtnebenerzeugnisse (aufer
Leber und Nieren)

1014990 Sonstige (2)

1015000 e¢) Einhufern

1015010 Muskel

1015020 Fett

1015030 Leber

1015040 Nieren

1015050 GeniefSbare Schlachtnebenerzeugnisse (aufler
Leber und Nieren)

1015990 Sonstige (2)

1016000 f) Gefliigel

1016010 Muskel

1016020 Fett

1016030 Leber

1016040 Nieren

1016050 Genieflbare Schlachtnebenerzeugnisse (aufser
Leber und Nieren)

1016990 Sonstige (2)

1017000 g Sonstigen als Nutztiere gehaltenen Land-
tieren

1017010 Muskel

1017020 Fett
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1017030 Leber
1017040 Nieren
1017050 GeniefSbare Schlachtnebenerzeugnisse (aufler
Leber und Nieren)

1017990 Sonstige (2)
1020000 Milch 0,01 (% 0,01 (9
1020010 Rinder
1020020 Schafe
1020030 Ziegen
1020040 Pferde
1020990 Sonstige (2)
1030000 Vogeleier 0,01 (* 0,01 (
1030010 Huhn
1030020 Ente
1030030 Gans
1030040 Wachtel
1030990 Sonstige (2)
1040000 Honig und sonstige Imkereierzeugnisse (7) 0,05 (*) 0,05 (¥
1050000 Amphibien und Reptilien 0,01 (* 0,01 (
1060000 Wirbellose Landtiere 0,01 (* 0,01 (
1070000 Wildlebende Landwirbeltiere 0,01 (* 0,01 (
1100000 ERZEUGNISSE TIERISCHEN URSPRUNGS - FISCH,

FISCHEREIERZEUGNISSE UND SONSTIGE VON

MEERES- ODER SUSSWASSERTIEREN

GEWONNENE LEBENSMITTEL (8)
1200000 AUSSCHLIESSLICH ZUR

FUTTERMITTELHERSTELLUNG VERWENDETE

ERZEUGNISSE ODER TEILE VON ERZEUGNISSEN

(8)
1300000 VERARBEITETE LEBENSMITTEL (9)

(*) Untere analytische Bestimmungsgrenze
() Fur die vollstindige Liste der Erzeugnisse pflanzlichen und tierischen Ursprungs, fiir die Riickstandshochstgehalte gelten, sollte
auf Anhang I verwiesen werden.

Teflubenzuron (F)
(F) Fettloslich*

b) die Spalten fiir Denatoniumbenzoat, Diuron und Etoxazol werden gestrichen.
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2. In Anhang V werden folgende Spalten fiir Denatoniumbenzoat, Diuron und Etoxazol angefiigt:

,Riickstinde von Schadlingsbekimpfungsmitteln und Riickstandshochstgehalte (mg/kg)

Codeommer | OB von i | £ 25|
SEZZ2T
B285%
1) 2 () 4) ()
0100000 FRUCHTE, FRISCH ODER GEFROREN; 0,01 (% 0,01 (*) 0,01 (*)
SCHALENFRUCHTE
0110000 Zitrusfriichte
0110010 Grapefruits
0110020 Orangen
0110030 Zitronen
0110040 Limetten
0110050 Mandarinen
0110990 Sonstige (2)
0120000 Schalenfriichte
0120010 Mandeln
0120020 Paraniisse
0120030 Kaschuniisse
0120040 Esskastanien
0120050 Kokosniisse
0120060 Haselniisse
0120070 Macadamia-Niisse
0120080 Pekanntisse
0120090 Pinienkerne
0120100 Pistazien
0120110 Walniisse
0120990 Sonstige (2)
0130000 Kernobst
0130010 Apfel
0130020 Birnen
0130030 Quitten
0130040 Mispeln
0130050 Japanische Wollmispeln
0130990 Sonstige (2)
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0140000 Steinobst

0140010 Aprikosen

0140020 Kirschen (siifs)

0140030 Pfirsiche

0140040 Pflaumen

0140990 Sonstige (2)

0150000 Beeren und Kleinobst

0151000 a) Trauben

0151010 Tafeltrauben

0151020 Keltertrauben

0152000 b) Erdbeeren

0153000 ¢) Strauchbeerenobst

0153010 Brombeeren

0153020 Kratzbeeren

0153030 Himbeeren (rot und gelb)

0153990 Sonstige (2)

0154000 d) Anderes Kleinobst und Beeren

0154010 Heidelbeeren

0154020 Cranbeeren/Grofifriichtige
Moosbeeren

0154030 Johannisbeeren (schwarz, rot und
weifd)

0154040 Stachelbeeren (griin, rot und gelb)

0154050 Hagebutten

0154060 Maulbeeren (schwarz und weifd)

0154070 Azarole/Mittelmeermispel

0154080 Holunderbeeren

0154990 Sonstige (2)

0160000 Sonstige Friichte mit

0161000 a) geniefbarer Schale

0161010 Datteln

0161020 Feigen

0161030 Tafeloliven

0161040 Kumquats

0161050 Karambolen

0161060 Kakis/Japanische Persimonen
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0161070 Jambolans

0161990 Sonstige (2)

0162000 b) nicht genieRbarer Schale, klein

0162010 Kiwis (griin, rot, gelb)

0162020 Lychees (Litschis)

0162030 Passionsfriichte/Maracujas

0162040 Stachelfeigen/Kaktusfeigen

0162050 Sternépfel

0162060 Amerikanische Persimonen/
Virginia-Kakis

0162990 Sonstige (2)

0163000 ¢) nicht genie8barer Schale, grof3

0163010 Avocadofriichte

0163020 Bananen

0163030 Mangos

0163040 Papayas

0163050 Granatipfel

0163060 Cherimoyas

0163070 Guaven

0163080 Ananas

0163090 Brotfriichte

0163100 Durianfriichte

0163110 Saure Annonen/Guanabanas

0163990 Sonstige (2)

0200000 GEMUSE, FRISCH ODER GEFROREN

0210000 Wurzel- und Knollengemiise 0,01 (% 0,01 (¥ 0,01 (%

0211000 a) Kartoffeln

0212000 b) Tropisches Wurzel- und Knollen-
gemiise

0212010 Kassawas/Kassaven/Manioks

0212020 SuBkartoffeln

0212030 Yamswurzeln

0212040 Pfeilwurz

0212990 Sonstige (2)

0213000 ¢) Sonstiges Wurzel-und Knollenge-
miise au8er Zuckerriiben

0213010 Rote Riiben




L 229/80 Amtsblatt der Europiischen Union 18.9.2023

0213020 Karotten

0213030 Knollensellerie

0213040 Meerrettiche/Kren

0213050 Erdartischocken

0213060 Pastinaken

0213070 Petersilienwurzeln

0213080 Rettiche

0213090 Haferwurz/Purpur-Bocksbart

0213100 Kohlriiben

0213110 Weifle Riiben

0213990 Sonstige (2)

0220000 Zwiebelgemiise 0,01 (% 0,01 (% 0,01 (*

0220010 Knoblauch

0220020 Zwiebeln

0220030 Schalotten

0220040 Frithlingszwiebeln/griine Zwiebeln
und Winterzwiebeln

0220990 Sonstige (2)

0230000 Fruchtgemiise 0,01 (% 0,01 (% 0,01 (¥

0231000 a) Solanaceae und Malvaceae

0231010 Tomaten

0231020 Paprikas

0231030 Auberginen|/Eierfriichte

0231040 Okras/Griechische Hornchen

0231990 Sonstige (2)

0232000 b) Kiirbisgewichse mit genielbarer
Schale

0232010 Schlangengurken

0232020 Gewiirzgurken

0232030 Zucchinis

0232990 Sonstige (2)

0233000 ¢) Kiirbisgewichse mit ungenie8ba-
rer Schale

0233010 Melonen

0233020 Kiirbisse

0233030 Wassermelonen

0233990 Sonstige (2)
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0234000 d) Zuckermais

0239000 e) Sonstiges Fruchtgemiise

0240000 Kohlgemiise (aufler Kohlwurzeln und 0,01 (* 0,01 (¥ 0,01 (*

Baby-Leaf-Salaten aus Kohlgemiise)

0241000 a) Blumenkohle

0241010 Broccoli

0241020 Blumenkohle

0241990 Sonstige (2)

0242000 b) Kopfkohle

0242010 Rosenkohle/Kohlsprossen

0242020 Koptkohle

0242990 Sonstige (2)

0243000 ¢) Blattkohle

0243010 Chinakohle

0243020 Griinkohle

0243990 Sonstige (2)

0244000 d) Kohlrabi

0250000 Blattgemiise, Kriuter und essbare Bliiten

0251000 a) Kopfsalate und andere Salatarten 0,01 ( 0,01 (¥ 0,01 (*

0251010 Feldsalate

0251020 Griine Salate

0251030 Kraussalate/Breitblattrige Endivien

0251040 Kressen und andere Sprossen und
Keime

0251050 Barbarakraut

0251060 Salatrauken/Rucola

0251070 Roter Senf

0251080 Baby-Leaf-Salate (einschlielich der
Brassica-Arten)

0251990 Sonstige (2)

0252000 b) Spinat und verwandte Arten 0,01 ( 0,01 (¥ 0,01 (*
(Blitter)

0252010 Spinat

0252020 Portulak

0252030 Mangold

0252990 Sonstige (2)
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0253000 ¢) Traubenblitter und dhnliche Ar- 0,01 (¥ 0,01 (¥ 0,01 (%
ten

0254000 d) Brunnenkresse 0,01 ( 0,01 (¥ 0,01 (*

0255000 ¢) Chicorée 0,01 (%) 0,01 (*) 0,01 ()

0256000 f) Frische Kriuter und essbare Blii- 0,02 (% 0,02 () 0,02 (%
ten

0256010 Kerbel

0256020 Schnittlauch

0256030 Sellerieblitter

0256040 Petersilie

0256050 Salbei

0256060 Rosmarin

0256070 Thymian

0256080 Basilikum und essbare Bliiten

0256090 Lorbeerblitter

0256100 Estragon

0256990 Sonstige (2)

0260000 Hiilsengemiise 0,01 (% 0,01 (% 0,01 (*

0260010 Bohnen (mit Hiilsen)

0260020 Bohnen (ohne Hiilsen)

0260030 Erbsen (mit Hiilsen)

0260040 Erbsen (ohne Hiilsen)

0260050 Linsen

0260990 Sonstige (2)

0270000 Stingelgemiise 0,01 (% 0,01 (¥ 0,01 (*

0270010 Spargel

0270020 Kardonen

0270030 Stangensellerie

0270040 Fenchel

0270050 Artischocken

0270060 Porree

0270070 Rhabarber

0270080 Bambussprossen

0270090 Palmherzen

0270990 Sonstige (2)

0280000 Pilze, Moose und Flechten 0,01 (% 0,01 (¥ 0,01 (%

0280010 Kulturpilze

0280020 Wilde Pilze

0280990

Moose und Flechten
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0290000 Algen und Prokaryonten 0,01 ( 0,01 (% 0,01 (*
0300000 HULSENFRUCHTE 0,01 (% 0,01 (%) 0,01 (*
0300010 Bohnen
0300020 Linsen
0300030 Erbsen
0300040 Lupinen
0300990 Sonstige (2)
0400000 OLSAATEN UND OLFRUCHTE 0,01 (¥ 0,01 (¥ 0,01 (%
0401000 Olsaaten
0401010 Leinsamen
0401020 Erdniisse
0401030 Mohnsamen
0401040 Sesamsamen
0401050 Sonnenblumenkerne
0401060 Rapssamen
0401070 Sojabohnen
0401080 Senfkorner
0401090 Baumwollsamen
0401100 Kiirbiskerne
0401110 Saflorsamen
0401120 Borretschsamen
0401130 Leindottersamen
0401140 Hanfsamen
0401150 Rizinusbohnen
0401990 Sonstige (2)
0402000 Olfriichte
0402010 Oliven fiir die Gewinnung von Ol
0402020 Olpalmenkerne
0402030 Olpalmenfriichte
0402040 Kapok
0402990 Sonstige (2)
0500000 GETREIDE 0,01 (%) 0,01 (%) 0,01 (*)
0500010 Gerste
0500020 Buchweizen und anderes
Pseudogetreide
0500030 Mais
0500040 Hirse
0500050 Hafer
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0500060 Reis

0500070 Roggen

0500080 Sorghum

0500090 Weizen

0500990 Sonstige (2)

0600000 TEES, KAFFEE, KRAUTERTEES, KAKAO 0,05 (*) 0,05 (¥
UND JOHANNISBROT

0610000 Tees 0,01 (¥

0620000 Kaffeebohnen 0,05 (%

0630000 Kriutertees aus 0,05 (¥

0631000 a) Blitten

0631010 Kamille

0631020 Hibiskus

0631030 Rose

0631040 Jasmin

0631050 Linde

0631990 Sonstige (2)

0632000 b) Blittern und Kriutern

0632010 Erdbeere

0632020 Rooibos

0632030 Mate

0632990 Sonstige (2)

0633000 ¢) Wurzeln

0633010 Baldrian

0633020 Ginseng

0633990 Sonstige (2)

0639000 d) anderen Pflanzenteilen

0640000 Kakaobohnen 0,05 (¥

0650000 Johannisbrote/Karuben 0,05 ()

0700000 HOPFEN 0,05 (%) 0,05 (%) 0,05 (*)

0800000 GEWURZE

0810000 Samengewiirze 0,05 (%) 0,05 (%) 0,05 (*)

0810010 Anis[Anissamen

0810020 Schwarzkiimmel

0810030 Sellerie

0810040 Koriander

0810050 Kreuzkiimmel

0810060 Dill
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0810070 Fenchel
0810080 Bockshornklee
0810090 Muskatnuss
0810990 Sonstige (2)
0820000 Fruchtgewiirze 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
0820010 Nelkenpfeffer
0820020 Szechuanpfeffer
0820030 Kiimmel
0820040 Kardamom
0820050 Wacholderbeere
0820060 Pfeffer (schwarz, griin und weif)
0820070 Vanille
0820080 Tamarinde
0820990 Sonstige (2)
0830000 Rindengewiirze 0,05 (¥ 0,05 (¥ 0,05 (*)
0830010 Zimt
0830990 Sonstige (2)
0840000 Wurzel- und Rhizomgewiirze
0840010 Siiholzwurzeln 0,05 (* 0,05 () 0,05 (*)
0840020 Ingwer (10)
0840030 Kurkuma 0,05 (¥ 0,05 (¥ 0,05 (%)
0840040 Meerrettich/Kren (11)
0840990 Sonstige (2) 0,05 (* 0,05 (%) 0,05 (*)
0850000 Knospengewiirze 0,05 (*) 0,05 (%) 0,05 (*)
0850010 Nelken
0850020 Kapern
0850990 Sonstige (2)
0860000 Bliitenstempelgewiirze 0,05 (* 0,05 () 0,05 (*
0860010 Safran
0860990 Sonstige (2)
0870000 Samenmantelgewiirze 0,05 (¥ 0,05 (¥ 0,05 (¥
0870010 Muskatbliite
0870990 Sonstige (2)
0900000 ZUCKERPFLANZEN 0,01 (% 0,01 (¥ 0,01 (%
0900010 Zuckerriibenwurzeln
0900020 Zuckerrohre
0900030 Wurzeln der gewohnlichen
Wegwarte
0900990 Sonstige (2)
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1000000 ERZEUGNISSE TIERISCHEN URSPRUNGS 0,01 (¥
- LANDTIERE

1010000 Waren von 0,01 (¥ 0,01 (¥

1011000 a) Schweinen

1011010 Muskel

1011020 Fett

1011030 Leber

1011040 Nieren

1011050 GeniefSbare
Schlachtnebenerzeugnisse (aufer
Leber und Nieren)

1011990 Sonstige (2)

1012000 b) Rindern

1012010 Muskel

1012020 Fett

1012030 Leber

1012040 Nieren

1012050 Genief3bare
Schlachtnebenerzeugnisse (aufer
Leber und Nieren)

1012990 Sonstige (2)

1013000 ¢) Schafen

1013010 Muskel

1013020 Fett

1013030 Leber

1013040 Nieren

1013050 Genief3bare
Schlachtnebenerzeugnisse (auler
Leber und Nieren)

1013990 Sonstige (2)

1014000 d) Ziegen

1014010 Muskel

1014020 Fett

1014030 Leber

1014040 Nieren

1014050 Genief3bare
Schlachtnebenerzeugnisse (auler
Leber und Nieren)

1014990 Sonstige (2)

1015000 e¢) Einhufern

1015010 Muskel

1015020 Fett

1015030 Leber

1015040 Nieren
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1015050 Geniefbare
Schlachtnebenerzeugnisse (aufSer
Leber und Nieren)
1015990 Sonstige (2)
1016000 f) Gefliigel
1016010 Muskel
1016020 Fett
1016030 Leber
1016040 Nieren
1016050 Geniefbare
Schlachtnebenerzeugnisse (aufer
Leber und Nieren)
1016990 Sonstige (2)
1017000 g) Sonstigen als Nutztiere gehalt-
enen Landtieren
1017010 Muskel
1017020 Fett
1017030 Leber
1017040 Nieren
1017050 GeniefSbare
Schlachtnebenerzeugnisse (aufer
Leber und Nieren)
1017990 Sonstige (2)
1020000 Milch 0,01 (¥ 0,01 (*)
1020010 Rinder
1020020 Schafe
1020030 Ziegen
1020040 Pferde
1020990 Sonstige (2)
1030000 Vogeleier 0,01 (% 0,01 (¥
1030010 Huhn
1030020 Ente
1030030 Gans
1030040 Wachtel
1030990 Sonstige (2)
1040000 Honig und sonstige Imkereierzeugnisse 0,05 (* 0,05 (%
(7)
1050000 Amphibien und Reptilien 0,01 ( 0,01 (*
1060000 Wirbellose Landtiere 0,01 ( 0,01 (*
1070000 Wildlebende Landwirbeltiere 0,01 (%) 0,01 (*
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1100000 ERZEUGNISSE TIERISCHEN URSPRUNGS
- FISCH, FISCHEREIERZEUGNISSE UND
SONSTIGE VON MEERES- ODER
SUSSWASSERTIEREN GEWONNENE
LEBENSMITTEL (8)

1200000 AUSSCHLIESSLICH ZUR
FUTTERMITTELHERSTELLUNG
VERWENDETE ERZEUGNISSE ODER
TEILE VON ERZEUGNISSEN (8)

1300000 VERARBEITETE LEBENSMITTEL (9)

(*) Untere analytische Bestimmungsgrenze
() Fur die vollstindige Liste der Erzeugnisse pflanzlichen und tierischen Ursprungs, fiir die Riickstandshochstgehalte gelten, sollte auf
Anhang I verwiesen werden.”
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DURCHFUHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2023/1784 DER KOMMISSION
vom 15. September 2023

zur Anderung der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 686/2012 hinsichtlich der Ubertragung der
Uberpriifung von Etoxazol, dessen Genehmigung am 31. Januar 2028 ausliduft, an Mitgliedstaaten fiir
die Zwecke des Erneuerungsverfahrens

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —
gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union,

gestiitzt auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 iiber
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Authebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des
Rates ('), insbesondere auf Artikel 19,

in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1) Mit der Durchfithrungsverordnung (EU) Nr. 686/2012 der Kommission () wurde die Uberpriifung von Wirkstoffen
fur die Zwecke des Erneuerungsverfahrens einem Bericht erstattenden Mitgliedstaat und einem mitberichters-
tattenden Mitgliedstaat iibertragen. Die Uberpriifung von Wirkstoffen, deren Genehmigung zwischen dem 31. Mérz
2025 und dem 27. Dezember 2028 auslduft, wurde einem Bericht erstattenden Mitgliedstaat und einem mitberich-
terstattenden Mitgliedstaat {ibertragen. Beziiglich der Uberpriifung des Wirkstoffs Etoxazol, dessen Genehmigung
am 31. Januar 2028 ausliuft, fand diese Ubertragung jedoch noch nicht statt. Daher ist es angezeigt, diese
Ubertragung nunmehr vorzunehmen.

(2)  Bei der Ubertragung wurde darauf geachtet, eine gleichméRige Aufteilung der Zustindigkeiten und der Arbeit unter
den Mitgliedstaaten zu gewahrleisten.

(3)  Die Durchfithrungsverordnung (EU) Nr. 686/2012 sollte daher entsprechend gedndert werden.
(4)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Mafinahmen entsprechen der Stellungnahme des Standigen Ausschusses fiir
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Teil D des Anhangs der Durchfithrungsverordnung (EU) Nr. 686/2012 wird nach dem Eintrag fiir ,Cyantraniliprol”
folgender Eintrag eingefiigt:

Wirkstoff Berichterstattender Mitberichterstattender
Mitgliedstaat Mitgliedstaat
,Etoxazol FR EL“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

() ABLL 309 vom 24.11.2009, S. 1.

() Durchfithrungsverordnung (EU) Nr. 686/2012 der Kommission vom 26. Juli 2012 zur Ubertragung der Uberpriifung der Wirkstoffe,
deren Genehmigung spitestens am 31. Dezember 2018 auslduft, auf die Mitgliedstaaten zum Zweck des Erneuerungsverfahrens
(ABL L 200 vom 27.7.2012, S. 5).
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Briissel, den 15. September 2023

Fiir die Kommission
Die Prdsidentin
Ursula VON DER LEYEN
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BESCHLUSSE

BESCHLUSS (EU) 20231785 DER KOMMISSION
vom 15. September 2023

zur Aufhebung der Entscheidung 2006/929/EG zur Einrichtung eines Verfahrens fiir die

Zusammenarbeit und die Uberpriifung der Fortschritte Bulgariens bei der Erfiillung bestimmter

Vorgaben in den Bereichen Justizreform und Bekimpfung der Korruption und des organisierten
Verbrechens

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Europdische Union,

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union,

gestiitzt auf die Akte tiber den Beitritt der Republik Bulgarien und Ruméniens, insbesondere auf die Artikel 37 und 38,
in Erwigung nachstehender Griinde:

(1) In ihrem Monitoring-Bericht vom 26. September 2006 iiber den Stand der Beitrittsvorbereitungen Bulgariens und
Rumdniens () hat die Kommission vor dem Beitritt Bulgariens zur Union eine Reihe von Problemen aufgezeigt
(insbesondere im Hinblick auf die Rechenschaftspflicht und Effizienz des Justizsystems und der Strafverfolgungs-
behérden in Bulgarien), bei denen weitere Fortschritte erforderlich waren, um die Fahigkeit zur Umsetzung und
Anwendung der Mafinahmen zur Errichtung des Binnenmarkts und des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts zu gewihrleisten.

(2) Am 13. Dezember 2006 erliel die Kommission eine Entscheidung 2006/929/EG (¥ zur Einrichtung eines
Verfahrens fiir die Zusammenarbeit und die Uberpriifung der Fortschritte Bulgariens bei der Erfiillung von sechs
Vorgaben in den Bereichen Justizreform und Bekdmpfung der Korruption und des organisierten Verbrechens. In
dieser Entscheidung ist festgelegt, dass sie aufzuheben ist, wenn alle Vorgaben zufriedenstellend erfiillt sind.

(3)  Gemif der Entscheidung 2006/929/EG muss Bulgarien der Kommission regelmifig tiber die Fortschritte bei der
Erfiillung der Vorgaben Bericht erstatten. Die Kommission hat dem Europdischen Parlament und dem Rat erstmals
im Juni 2007 ihre eigenen Bemerkungen und Feststellungen zum Bericht Bulgariens tibermittelt und seither
regelmifSig Bericht erstattet. Jeder Bericht der Kommission war das Ergebnis einer sorgfiltigen Analyse, bei der sich
die Kommission auf eine enge Zusammenarbeit mit den nationalen Behdrden sowie auf Informationen vonseiten
der Zivilgesellschaft und anderer Beteiligter und Beobachter stiitzen konnte.

(4)  In ihrem Bericht vom Januar 2017 (}) nahm die Kommission eine umfassende Bewertung der Fortschritte vor, die
Bulgarien seit der Einrichtung des Kooperations- und Kontrollverfahrens erzielt hatte. Auf dieser Grundlage zeigte
die Kommission mit siebzehn wesentlichen Empfehlungen einen klaren Weg zur Beendigung des Verfahrens auf.
Darin préazisierte sie die Anforderungen, die Bulgarien erfillen musste, um die sechs in der
Entscheidung 2006/929/EG festgelegten Vorgaben zu erfiilllen. Angesichts der erzielten Fortschritte war die
Kommission der Auffassung, dass die Umsetzung dieser Empfehlungen ausreichen wiirde, um das Kooperations-
und Kontrollverfahren zu beenden, sofern es in der Zwischenzeit keine Entwicklungen geben wiirde, die die
Fortschritte eindeutig gefihrden wiirden. Viele der Empfehlungen stellten darauf ab, durch interne Sicherungs-
maflnahmen die Unumkehrbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen und den Nachweis zu erbringen, dass auch ohne
das Verfahren laufende Reformen fortgefithrt und die Fortschritte konsolidiert werden kénnen.

(") Monitoring-Bericht iiber den Stand der Beitrittsvorbereitungen Bulgariens und Ruminiens, 26. September 2006, KOM(2006) 549.

() Entscheidung 2006/929/EG der Kommission vom 13. Dezember 2006 zur Einrichtung eines Verfahrens fiir die Zusammenarbeit und
die Uberpriifung der Fortschritte Bulgariens bei der Erfiillung bestimmter Vorgaben in den Bereichen Justizreform und Bekimpfung
der Korruption und des organisierten Verbrechens (ABL L 354 vom 14.12.2006, S. 58).

(*) Bericht der Kommission iiber Bulgariens Fortschritte im Rahmen des Kooperations- und Kontrollverfahrens (COM(2017) 43 final).
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In ihrem Bericht vom November 2018 (%) begriifite die Kommission die Fortschritte Bulgariens im Hinblick auf die
rasche Beendigung des Kooperations- und Kontrollverfahrens und stellte fest, dass drei der Vorgaben als vorldufig
erfilllt betrachtet werden konnten. Die Kommission nahm insbesondere die Fortschritte zur Kenntnis, die Bulgarien
im Hinblick auf die Anderung des verfassungsrechtlichen und legislativen Rahmens seit seinem Beitritt erzielt hatte
und die darauf abzielten, die Garantien fiir die Unabhéngigkeit der Justiz zu stirken und Transparenz und Effizienz
der Gerichtsverfahren zu verbessern. Zudem hatte Bulgarien mit den Verfassungsinderungen aus dem Jahr 2015
eine Reform des Obersten Justizrates eingeleitet und die Justizaufsicht gestirkt. Diese Anderungen sind seit
mehreren Jahren in Kraft.

Im Bericht der Kommission vom Oktober 2019 () wurde festgestellt, dass die Fortschritte Bulgariens im Rahmen des
Kooperations- und Kontrollverfahrens ausreichten, um seine zum Zeitpunkt seines Beitritts zur Union
eingegangenen Verpflichtungen zu erfiillen, und dass alle sechs in der Entscheidung 2006/929/EG festgelegten
Vorgaben, die durch die siebzehn Empfehlungen des Berichts vom Januar 2017 prazisiert worden waren, zufrieden-
stellend erfullt wurden. Die Kommission nahm insbesondere die in den beiden Vorjahren eingeleiteten umfassenden
Reformen des allgemeinen institutionellen Rahmens fiur die Korruptionsbekimpfung zur Kenntnis. In den
Schlussfolgerungen ihres Berichts vom Oktober 2019 nahm die Kommission auch eine Liste spezifischer
Verpflichtungen der bulgarischen Regierung zur Kenntnis. Darin wurde insbesondere zugesagt, Verfahren im
Hinblick auf die Rechenschaftspflicht eines Generalstaatsanwalts im Einklang mit den Empfehlungen der Venedig-
Kommission einzufithren und das Gerichtsverfassungsgesetz zu dndern, um die Bestimmungen iber die
automatische Suspendierung von Richtern, gegen die strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet wurden, und iiber die
Pflicht von Richtern zur Meldung ihrer Mitgliedschaft in Berufsverbianden aufzuheben. Zudem sagte Bulgarien zu,
seine Zusammenarbeit mit den Gremien des Europarats im Bereich Korruptionsbekdmpfung fortzusetzen. In dem
Bericht vom Oktober 2019 wurden auch die Bemithungen Bulgariens gebithrend zur Kenntnis genommen, die
Uberwachung auf nationaler Ebene durch einen Rat fiir Koordinierung und Zusammenarbeit (,Rat fiir die
Nachbegleitung) zu internalisieren, der fiir die Uberwachung der weiteren Fortschritte bei den Reformen zustindig
ist.

Im Anschluss an die spezifischen Verpflichtungen, die im Bericht vom Oktober 2019 festgehalten wurden,
verabschiedete das bulgarische Parlament im Februar 2020 die oben genannten Anderungen des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes, sodass nur noch eine im Bericht vom Oktober 2019 genannte spezifische Verpflichtung — die
Verpflichtung zur Einfihrung von Verfahren zur Rechenschaftspflicht eines Generalstaatsanwalts — nicht erfllt
war.

Im Zusammenhang mit der Aufbau- und Resilienzfazilitit wurde in enger Zusammenarbeit mit der Kommission und
nach Konsultation der Venedig-Kommission ein Rahmen fiir die Ermittlungen gegen den Generalstaatsanwalt und
seine Stellvertreter geschaffen. () Am 4. Mai 2022 billigte der Rat der Europdischen Union den vorgeschlagenen
Aufbau- und Resilienzplan Bulgariens. Eines der darin festgelegten Etappenziele bezog sich auf die Verpflichtung
Bulgariens, die Gesetzesinderungen in Kraft zu setzen, um die Wirksamkeit von Strafverfahren zu gewihrleisten
und die Rechenschaftspflicht und strafrechtliche Verantwortlichkeit des Generalstaatsanwalts zu verbessern. Am
26. Mai 2023 verabschiedete das bulgarische Parlament das Gesetz, mit dem Verfahren fiir die Rechenschaftspflicht
des Generalstaatsanwalts und seiner Stellvertreter eingefithrt wurden. Das Gesetz trat am 6. Juni 2023 in Kraft,
wodurch die letzte noch ausstehende spezifische Verpflichtung aus dem Bericht vom Oktober 2019 erfiillt wurde.
Der bulgarische Ministerprisident unterrichtete die Kommission mit Schreiben vom 26. Juni 2023 iiber die
Mafinahmen, die zur Erfullung der in den Schlussfolgerungen des Berichts von 2019 aufgefiihrten spezifischen
Verpflichtungen ergriffen wurden, sowie iiber weitere Maffnahmen zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit.

Was die Zusage Bulgariens betrifft, seine Zusammenarbeit mit den Gremien des Europarats im Bereich Korruptions-
bekdmpfung fortzusetzen, so ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen des Aufbau- und Resilienzplans Bulgariens
eine Reihe von Etappenzielen zur Korruptionsbekimpfung vereinbart wurden, die die Zusammenarbeit Bulgariens
mit den Gremien des Europarats erfordern.

(10) Daher wurden alle in der Entscheidung 2006/929/EG festgelegten und durch die siebzehn Empfehlungen des

Berichts vom Januar 2017 prazisierten Vorgaben sowie die spezifischen Verpflichtungen () des Berichts vom
Oktober 2019 zufriedenstellend erfillt.

Bericht der Kommission iiber Bulgariens Fortschritte im Rahmen des Kooperations- und Kontrollverfahrens (COM(2018) 850 final).
Bericht der Kommission iiber Bulgariens Fortschritte im Rahmen des Kooperations- und Kontrollverfahrens (COM(2019) 498 final).
Siehe Etappenziel 222 des Durchfithrungsbeschlusses des Rates vom 28. April 2022 zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und
Resilienzplans Bulgariens (ST 8091/2022 INIT). Die Kommission wird die Erfiillung des Etappenziels im Aufbau- und Resilienzplan
Bulgariens bewerten, sobald Bulgarien den entsprechenden Zahlungsantrag vorgelegt hat.

Diese Bewertung greift der Bewertung der Erfiillung der einschldgigen Etappenziele und Zielwerte des bulgarischen Aufbau- und
Resilienzplans nicht vor.
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(11) Durch die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in der Union ist die Zusammenarbeit der Kommission mit Bulgarien
in einem neuen Kontext zu betrachten. Insbesondere der jdhrliche Berichtszyklus zur Lage der Rechtsstaatlichkeit,
der mit der Mitteilung der Kommission vom Juli 2019 mit dem Titel ,Stirkung der Rechtsstaatlichkeit in der
Union“ (¥) und den politischen Leitlinien von Prisidentin von der Leyen eingeleitet wurde, bietet einen dauerhaften
Rahmen mit einer langfristigen Perspektive fiir die Begleitung nachhaltiger Reformen in Bulgarien und in anderen
Mitgliedstaaten. Im Rahmen dieses Zyklus fordert der jéhrliche Bericht der Kommission iiber die Rechtsstaatlichkeit,
der seit 2022 auch Empfehlungen an die Mitgliedstaaten enthilt, Aspekte der Rechtsstaatlichkeit, einen vertieften
Dialog und stirkeres gemeinsames Bewusstsein und verhindert, dass Probleme entstehen oder sich verscharfen. Er
wird die Uberwachung der Umsetzung der mit Bulgarien vereinbarten Reformen erméglichen. Die Uberwachung
der weiteren Umsetzung der von Bulgarien durchgefiihrten Reformen wird durch den Rat fiir die Nachbegleitung
auch auf nationaler Ebene sichergestellt.

(12) Die Kommission hat ihren Bericht vom Oktober 2019 iber die Fortschritte Bulgariens im Rahmen des
Kooperations- und Kontrollverfahrens dem zustindigen Ausschuss des Européischen Parlaments vorgelegt und den
Bemerkungen des Europdischen Parlaments, die ihr mit Schreiben der Prasidentin des Europdischen Parlaments vom
20. Dezember 2019 tibermittelt wurden, gebithrend Rechnung getragen.

(13) Am 5. Juli 2023 unterrichtete die Kommission den Rat iiber ihre Absicht, die Entscheiudung 2006/929/EG zur
Einfithrung eines Kooperations- und Uberpriifungsmechanismus fiir Bulgarien aufzuheben und das Verfahren
endgiiltig zu beenden. Dies wurde auch dem Europdischen Parlament mitgeteilt. Mit Schreiben vom 26. Juli nahm
der Rat Kenntnis von der Absicht der Kommission, das Kooperations- und Kontrollverfahren fiir Bulgarien und
Ruménien férmlich zu beenden.

(14) Dabher sollte die Entscheidung 2006/929/EG aufgehoben werden —
HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Die Entscheidung 2006/929/EG wird aufgehoben.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Briissel, den 15. September 2023

Fiir die Kommission
Die Prdsidentin
Ursula VON DER LEYEN

(% COM(2019) 343.
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BESCHLUSS (EU) 20231786 DER KOMMISSION
vom 15. September 2023

zur Authebung der Entscheidung 2006/928/EG zur Einrichtung eines Verfahrens fiir die
Zusammenarbeit und die Uberpriifung der Fortschritte Ruminiens bei der Erfiillung bestimmter
Vorgaben in den Bereichen Justizreform und Korruptionsbekimpfung

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Européische Union,

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union,

gestiitzt auf die Akte iiber den Beitritt der Republik Bulgarien und Ruméniens, insbesondere auf die Artikel 37 und 38,
in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1)  In ihrem Monitoring-Bericht vom 26. September 2006 iiber den Stand der Beitrittsvorbereitungen Bulgariens und
Rumdniens (') hat die Kommission vor dem Beitritt Ruméniens zur Union eine Reihe von Problemen aufgezeigt
(insbesondere im Hinblick auf die Rechenschaftspflicht und Effizienz des Justizsystems und der Strafverfolgungs-
behorden in Ruménien), bei denen weitere Fortschritte erforderlich waren, um die Fahigkeit zur Umsetzung und
Anwendung der Manahmen zur Errichtung des Binnenmarkts und des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts zu gewihrleisten.

(2)  Am 13. Dezember 2006 erlieff die Kommission eine Entscheidung 2006/928/EG () zur Einrichtung eines
Verfahrens fiir die Zusammenarbeit und die Uberpriifung der Fortschritte Ruméniens bei der Erfiillung von vier
Vorgaben in den Bereichen Justizreform und Korruptionsbekdmpfung. In dieser Entscheidung ist festgelegt, dass sie
aufzuheben ist, wenn alle Vorgaben zufriedenstellend erfullt sind.

(3)  Gemif der Entscheidung 2006/928/EG muss Ruménien der Kommission regelmifig tiber die Fortschritte bei der
Erfiillung der Vorgaben Bericht erstatten. Die Kommission hat dem Europdischen Parlament und dem Rat erstmals
im Juni 2007 ihre eigenen Bemerkungen und Feststellungen zum Bericht Rumdniens iibermittelt und seither
regelmifig Bericht erstattet. Jeder Bericht der Kommission war das Ergebnis einer sorgfiltigen Analyse, bei der sich
die Kommission auf eine enge Zusammenarbeit mit den nationalen Behorden sowie auf Informationen vonseiten
der Zivilgesellschaft und anderer Beteiligter und Beobachter stiitzen konnte.

(4)  In ihrem Bericht vom Januar 2017 (}) nahm die Kommission eine umfassende Bewertung der Fortschritte vor, die
Rumdnien seit der Einrichtung des Kooperations- und Kontrollverfahrens erzielt hatte. Auf dieser Grundlage zeigte
die Kommission mit zwolf Empfehlungen einen klaren Weg zur Beendigung des Verfahrens auf. Darin prizisierte sie
die Anforderungen, die Rumdnien erfillen musste, um die vier in der Entscheidung 2006/928/EG festgelegten
Vorgaben zu erfiillen. Angesichts der erzielten Fortschritte war die Kommission der Auffassung, dass die Umsetzung
dieser Empfehlungen ausreichen wiirde, um das Kooperations- und Kontrollverfahren zu beenden, sofern es in der
Zwischenzeit keine Entwicklungen geben wiirde, die die Fortschritte eindeutig gefihrden wiirden. Viele der
Empfehlungen stellten darauf ab, durch interne Sicherungsmafnahmen die Unumkehrbarkeit der Ergebnisse
sicherzustellen und den Nachweis zu erbringen, dass auch ohne das Verfahren laufende Reformen fortgefithrt und
die Fortschritte konsolidiert werden konnen.

(") Monitoring-Bericht iiber den Stand der Beitrittsvorbereitungen Bulgariens und Ruminiens, 26. September 2006, KOM(2006) 549.

() Entscheidung 2006/928/EG der Kommission vom 13. Dezember 2006 zur Einrichtung eines Verfahrens fiir die Zusammenarbeit und
die Uberpriifung der Fortschritte Ruminiens bei der Erfiillung bestimmter Vorgaben in den Bereichen Justizreform und Korruptionsbe-
kidmpfung (ABL. L 354 vom 14.12.2006, S. 56).

() Bericht der Kommission iiber Ruméniens Fortschritte im Rahmen des Kooperations- und Kontrollverfahrens (COM(2017) 44 final).
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(5)  Seither hat die Kommission vier Bewertungen der bei der Umsetzung dieser Empfehlungen erzielten Fortschritte
vorgenommen. (*) In den Berichten der Kommission iiber Ruméniens Fortschritte im Rahmen des Kooperations-
und Kontrollverfahrens von Ende 2017 bis 2019 wurden Reformriickschritte festgestellt. Im Bericht vom
November 2018 () kamen angesichts bestimmter von Ruminien ergriffener Mafnahmen erneut Themen zur
Sprache, die im Bericht vom Januar 2017 als abgeschlossen betrachtet worden waren, und es wurden acht
zusitzliche Empfehlungen abgegeben.

(6)  In ihrem Bericht vom Juni 2021 begriifite die Kommission die Fortschritte Ruméaniens im Hinblick auf die rasche
Beendigung des Kooperations- und Kontrollverfahrens (?). Die Kommission beriicksichtigte insbesondere die neuen
Impulse Ruminiens, Reformen durchzufithren und die Riickschritte im Zeitraum 2017-2019 wettzumachen. Sie
stellte fest, dass bei allen verbleibenden Empfehlungen Fortschritte erzielt wurden, wobei viele auf dem Weg zur
vollstindigen Umsetzung seien, vorausgesetzt, es wiirden weitere Fortschritte erzielt.

(7)  Im Bericht der Kommission vom November 2022 () wurde festgestellt, dass die Fortschritte Ruminiens im Rahmen
des Kooperations- und Kontrollverfahrens ausreichten, um seine zum Zeitpunkt seines Beitritts zur Union
eingegangenen Verpflichtungen zu erfiillen, und dass alle vier in der Entscheidung 2006/928/EG festgelegten
Vorgaben, die durch die zwolf Empfehlungen des Berichts vom Januar 2017 und die acht zusitzlichen
Empfehlungen des Berichts vom November 2018 prazisiert worden waren, zufriedenstellend erfiillt wurden. Die
Kommission stellte insbesondere fest, dass Ruminien durch eine umfassende Reform des Justizsystems bei der
Starkung der Unabhingigkeit und Effizienz der Justiz Fortschritte erzielt hatte. Es wurden neue Justizgesetze
verabschiedet, die wichtige Anderungen in Bezug auf die Laufbahnorganisation und Haftungsregelungen fiir Richter
und Staatsanwilte, die Ernennung, Entlassung und Befugnisse hochrangiger Staatsanwilte und die Governance der
Justizinspektion enthielten. Die Kommission nahm auch Fortschritte bei der Umsetzung der nationalen Korruptions-
bekdmpfungsstrategie und die positive Bilanz bei der Untersuchung und Ahndung von Korruption auf hoher Ebene
zur Kenntnis. Ferner stellte sie fest, dass die Einrichtungen, die fir die Anwendung der Vorschriften iiber Integritit
und Interessenkonflikte sowie fiir die Verwaltung und Einziehung von Ertrdgen aus Straftaten zustindig sind,
effizient arbeiten.

(8)  Die Kommission nahm in der Schlussfolgerung ihres Berichts vom November 2022 drei spezifische Verpflichtungen
der ruminischen Regierung zur Kenntnis. Der ruménische Prisident unterrichtete die Kommission mit Schreiben
vom 28. Juni 2023 iiber die Mafinahmen, die zur Erfiillung dieser Verpflichtungen ergriffen wurden. Erstens hat
sich Rumdnien verpflichtet, die Stellungnahmen der Venedig-Kommission speziell zu den Justizgesetzen und
allgemein, falls weitere Malinahmen erforderlich sein sollten, nidher zu analysieren und ihnen umfassend Rechnung
zu tragen. Es wurde ein Gremium hochrangiger Sachverstindiger eingesetzt, das Uberlegungen zu angemessenen
legislativen Losungen im Nachgang zur Stellungnahme der Venedig-Kommission anstellen soll, um die Effizienz und
Unabhéngigkeit der Justiz weiter zu stirken. Zweitens hat Ruminien zugesagt, die Uberarbeitung des
Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung abzuschlieRen, um die Ubereinstimmung mit den seit 2016
ergangenen Entscheidungen des Verfassungsgerichts sicherzustellen. Entsprechende Rechtsvorschriften wurden am
28. Juni 2023 vom rumdnischen Parlament angenommen. Der Abschluss dieser Uberarbeitung wurde von
Ruminien auch im Rahmen seines Aufbau- und Resilienzplans () zugesagt. Schlieflich brachte die ruménische
Regierung ihr Vertrauen in die Fihigkeit des neuen Obersten Rates der Magistratur zum Ausdruck, zur Dynamik der
Reform beizutragen und neue Impulse fiir mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht zu setzen. Der Oberste Rat
der Magistratur hat eine Grundsatzerklirung zu Transparenz und Rechenschaftspflicht angenommen, die er am
3. April 2023 veréffentlicht hat.

(9)  Somit wurden alle in der Entscheidung 2006/928/EG festgelegten Vorgaben, die durch die zwolf Empfehlungen des
Berichts vom Januar 2017 und die acht zusitzlichen Empfehlungen des Berichts vom November 2018 prizisiert
wurden, sowie die in den Schlussfolgerungen des Berichts von 2022 (°) aufgefithrten spezifischen Verpflichtungen
zufriedenstellend erfullt.

() COM(2017) 751, COM(2018) 851, COM(2019) 499, COM(2021) 370.

() COM(2018) 851.

() COM(2021) 370.

() COM(2022) 664.

(*) Durchfithrungsbeschluss des Rates vom 26. Oktober 2021 zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Rumaniens
(ST 12319/2021 INIT). Die Kommission wird die Erfillung des Etappenziels im Aufbau- und Resilienzplan Rumdniens bewerten,
sobald Rumdnien den entsprechenden Zahlungsantrag vorgelegt hat.

() Diese Bewertung greift der Bewertung der Erfiillung der einschlagigen Etappenziele und Zielwerte des ruménischen Aufbau- und
Resilienzplans nicht vor.
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(10) Durch die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in der Union ist die Zusammenarbeit der Kommission mit Ruménien
in einem neuen Kontext zu betrachten. Insbesondere der jdhrliche Berichtszyklus zur Lage der Rechtsstaatlichkeit,
der mit der Mitteilung der Kommission vom Juli 2019 mit dem Titel ,Stirkung der Rechtsstaatlichkeit in der
Union“ (") und den politischen Leitlinien von Prasidentin von der Leyen eingeleitet wurde, bietet einen dauerhaften
Rahmen mit einer langfristigen Perspektive fiir die Begleitung nachhaltiger Reformen in Ruminien und in anderen
Mitgliedstaaten. Im Rahmen dieses Zyklus fordert der jéhrliche Bericht der Kommission iiber die Rechtsstaatlichkeit,
der seit 2022 auch Empfehlungen an die Mitgliedstaaten enthilt, Aspekte der Rechtsstaatlichkeit, einen vertieften
Dialog und stirkeres gemeinsames Bewusstsein und verhindert, dass Probleme entstehen oder sich verscharfen. Er
wird die Uberwachung der Umsetzung der mit Ruménien vereinbarten Reformen erméglichen.

(11) Die Kommission hat ihren Bericht vom November 2022 iiber die Fortschritte Rumdiniens im Rahmen des
Kooperations- und Kontrollverfahrens dem zustindigen Ausschuss des Européischen Parlaments vorgelegt und den
Bemerkungen des Europdischen Parlaments, die ihr mit Schreiben der Prisidentin des Europdischen Parlaments vom
6. Februar 2023 iibermittelt wurden, gebiihrend Rechnung getragen.

(12) Die Kommission hat ihren Bericht iiber die Fortschritte Rumdniens im Rahmen des Kooperations- und
Kontrollverfahrens vom November 2022 der zustindigen Arbeitsgruppe des Rates vorgelegt und den Bericht des
Ratsvorsitzes vom 16. Dezember 2022 gebiihrend beriicksichtigt.

(13) Am 5. Juli 2023 unterrichtete die Kommission den Rat iiber ihre Absicht, die Entscheidung 2006/928/EG zur
Einfiihrung eines Kooperations- und Uberpriifungsmechanismus fiir Rumanien aufzuheben und das Verfahren
endgiiltig zu beenden. Dies wurde auch dem Européischen Parlament mitgeteilt. Mit Schreiben vom 26. Juli nahm
der Rat Kenntnis von der Absicht der Kommission, das Kooperations- und Kontrollverfahren fiir Bulgarien und
Ruménien formlich zu beenden.

(14) Dabher sollte die Entscheidung 2006/928/EG aufgehoben werden —
HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Die Entscheidung 2006/928/EG wird aufgehoben.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Briissel, den 15. September 2023

Fiir die Kommission
Die Présidentin
Ursula VON DER LEYEN

() COM(2019) 343.
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